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Deneyi Talep Eden :  Elektroteknik Sektori Madarlugi

(Ads Adresi,Sehir vb.) (Belg. Uzmani: UMUT TASAR)

(METAL KALIP SAN.VE TIC.A.S.: ISTIKLAL MAH.FEVZI CAKMAK CAD.NO.31
Customer (Name Adress.City eic.)

ESENYURT --ISTANBUL)
Deney Talep Tarihi/No : 04.03.2016 /148241
Order Date / No
Numunenin Tanim :  SIVA ALTISIGORTA KUTUSU, NILSON, 9 LU , -, -, 4.00 adet
(Cins, Marka, Tip, Tiir, Model vb.)
Sample Description(type Mark Mode! erc.)
Numune Kabul Tarihi : 04.03.2016
Test ltem Receipt Date
Deneylerin Yapildig: Tarih i 21.11.2016 - 23.12.2016

Date of Test
Uygulanan Standard / Metod : TS EN 60670-24:2013-06 Kutular ve mahfazalar — Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik
tesisatlarinda kullanilan elektriksel amagh yardimer donamim igin — Béliim 24: Koruma

diizenleri ve benzeri giig tilketen diizenlere ait mahfazalar i¢in 6zel kura...
Applied Standard/Method

Raporun Sayfa Sayisi N3 ( 4 sayfa ek)
Number of pages of the report

Agiklamalar :

Remarks

Yukarida tanimlanan numune igin laboratuvanimizda yapilan muayene ve deneylerden OLUMLU sonug alinmis olup, dlgiim
sonuglan miiteakip say falarda verilmistir.
The sample described above Passed the applied tests. The test resulls are given on the following pages.

Tarih ripilysu Kontrol Eden Onaylayan
Date of tests Reviewer ‘ Approved by (
23,12 16 Halit KURCENLI Safiye DEMIR Safiye DEMIR
Tekniker Teknik Sef Laboratuvar Miidiirii V.

Bu rapor, hazirlayan laboratuvarn yazili izni olmadan kismen kopyalanip gogaltilamaz. imzasiz ve mithiirsiiz raporlar gegersizdir.
Bu rapor, sadece deneyi yapilan numune igin gegerlidir ve “Uriin Belgesi” yerine gegmez,
This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory, Test reports without signature and seal are not valid

This test report represents only tested sample(s), and shall nor be used as Product Certificare
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DENEY RAPORU
IEC 60670-24

Kutular ve mahfazalar — Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarinda
kullanilan elektriksel amach yardimci donanim igin

Boliim 24: Koruma diizenleri ve benzeri gii¢ tiiketen diizenlere ait mahfazalar igin
ozel kurallar

2] ¢ e PPN PR 324713

Rapor tarini..........cccoccviiiiciiniciinniinns 23.12.2016

Toplam sayfa sayiS! ........cccceuveeeene... 23+ 4 Ek

TFRIBP BABIY . .....oiiivnnrinnranrsonnsonsssonsnn s Metal Kalip San. ve Tic. A.s.

BB .. nommimensms e samses i bt Istiklal Mah. Fevzi gakmak Cad. No:31 Esenyurt/ISTANBUL

Deney spesifikasyonlari:

SIBNABIE.... ..ovenssrmmsamserssrmmasanssmssbsnsn s IEC 60670-24: 2011 (Second Edition ) to be used in conjunction
with IEC60670-1: 2002 (First Edition) + A1:2011

Deney prosediri.............ccccveevveennns CB

Standart dis| deney metodu...........: N/A

Test Report Form No. ....................: IEC60670_24B

Test Report Form(s) Originator........ IMQ

WASTRE TRE cvm it Dated 2012-05

Copyright © 2004 EC System for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment (ECEE),

Geneva, Switzerland. All rights reserved.
Bu TRF, ticari amaglar diginda, ECEE' ye bilgi verildigi stirece, kismen veya tamamen gogaltilabilir. Bu gogaltmalardan dolayi
olugabilecek hata ve yaralanmalardan IECEE higbir sorumluluk kabul etmez.

Bu TRF IECEE (lyesi olmayanlar tarafindan kullanildiginda, IECEE / IEC logosu ve CB semasina atif rapordan
gikartilmalidir.

IECEE 02’ ye gore bu rapor, akredite edilmis bir CB test laboratuvan tarafindan imzalanmadikga ve milli
belgelendirme kurulugunun yayinladig: bir belgenin eki olmadikga, CB test raporu olarak kullanilamaz.

Deney numunesinin tanimi............: Siva Alti Sigorta Kutusu

L e R L W (. NILSON

L O o o Metal Kalip San. ve Tic. As.

Model/Tip reference...................... 9'lu Siva alti - 32331009 Kapak Tip:32551009

Beyan degerleri........cocooeeveiiviecrneenn Pde 19 W, 400 V, IP40 YALITKAN [l Sinifi -25/+60 °C
TRF No. IEC60670 24B 2/23
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@ TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZi BASKANLIGI ELEKTROTEKNIK LABORATUVARI  324713/12-16

Deney proseduiri ve deney yeri:

X | cB Deney laboratuvari: TSE DKMB Elektroteknik Laboratuvari Gebze Mudurligu
Deney yeri/adres.................................. : | Cumhuriyet Mah. 2258. Sok, Cayirova Tren Istasyonu Yani
Gebze / KOCAELI
Deneyi yapan (isim + imza)............... : | Halit KURGENLI/W
&‘-ﬁ&—q‘

Onaylayan(isim + imza)....................: | Safiye DEMIR : o i
[J | Deney prosediirii: TMP
Deney yeri/adres.........................cococvvenen

Deneyi yapan (isim + imza)...............:

Onaylayan(isim + imza)................... i

[J | Deney prosediirii: WMT
Deney yeri/adres....................cccoovvcven.

Deneyi yapan (isim + imza)................ :

Taniklik eden(isim + imza) ...........

Onaylayan(isim + imza)..................... :

[] | Deney prosediirii: SMT

DEney YarllBOYOE. ... oo vk soismisnsiisinos 5
Deneyi yapan (isim + imza)............... :
Onaylayan(isim + imza)..................... :
Supervised by (isim + imza) ............:

TRF No. IEC60670 24B 3/23
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@ TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZi BASKANLIGI ELEKTROTEKNIK LABORATUVARI 324713/12-16

Eklerin listesi (herbir ekin toplam sayfa sayisi ile birlikte):

Deney odzeti:
Numune model no: Yapilan deney (Deney adi ve maddesi):
NILSON 9'lu Siva Alti 32331009 TUm deneyler uygulanmistir.

Ulusal farklililara uyum ozeti

Adreslenmis (ilkelerin listesi

X Bu iiriin TS EN 60670-24:2013-06 Kutular ve Mahfazalar sartlarini saglar.

isaretleme plakasinin kopyasi

TRF No. [EC60670 24B 4/23
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@ TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZi BASKANLIGI ELEKTROTEKNIK LABORATUVARI 324713/12-16

Deney numunesinin ozellikleri.............................. :

71 Malzemenin niteligi X] 711  Yalitkan
LJ7.4.2 Metal
(J71.3 Birlesik

7.2 Montaj metodu X 7.2.1 Siva alti, siva igi veya gomiilii
X 7.2.1.1  Yanici olmayan duvarlar tavanlar veya dogemeler
O 7.2.1.2 Yanabilir duvarlar.tavanlar veya désemeler

O 7.2.1.3 Bosluklu duvarlar, bosluklu tavanlar veya bosluklu
dégsemeler veya mobilya

[J7.22  Swa istii montaj
O 7.2.2.1  Yanici olmayan duvarlar, tavanlar, désemeler veya mobilya
O 7.2.2.2 Yanabilir duvarlar, tavanlar, désemeler veya mobilya

X 7.2.3  Yerlestirme:

X 7.2.3.1 Dokum iglemi sirasinda beton igerisine montaj igin uygun
(Madde 7.6)

O 7.2.3.2 Beton igerisi harig tim montaj tipleri igin uygun

7.3 Girig (Cikisg) tipleri LJ 7.31 Sabit tesisatlarda kullanilan kilifli kablolar igin girigleri olan
(] 7.3.2  Biikiigen kablolar igin girisleri olan

(] 7.3.3  Diiz veya oluklu borular igin girigleri olan

[] 7.3.4  Digli borular igin girigleri olan

735 Diger tip iletkenler/ kablolar veya borular igin girisleri olan

[J 736  Agikig olan

737 Girigleri olmayan: Girig agikliklari montaj sirasinda yapilanlar

7.4 Sikigtirma duizenleri 741 Kablo tutuculu

(0 742  Kablo tesbit eleman

(] 7.4.3  Biikiilgen borular igin sikistirma diizeni olan
BJ 744 Sikistirma diizeni olmayan

7.5 Montaj sirasinda en []751 -5°Cto+60°C
disik ve en yiiksek
sm?:-:kllklar ¥ [J752 -15°Cto+60°C

K] 753 -25°Cto+60°C

7.6 Dokiim iglemi stiresinde |[X] 7.6.1  +60 °C
en biylik sicakliklar 0762 +90 °C

77 Madde 7.2.1.3'e gére 771 Sinif Ha
oyuklu duvarlar ile . s " ’ ;
benzerleri igin kutular ve []JT173 Oyuklu duvarlara monte edilen béliimlerin koruma derecesine gére:

mahfazalar IP20

O 773 >IP2X
2

7.8 Donanimi kutulara tespit |[7) 781 Vidalarla birlikte temin edilen kutular
etmek igin diizenler
(] 7.8.2 Vidalarn takimasi amaglanan kutular

[J 7.8.3 Kancalarin takilmasi amaglanan kutular

(] 7.8.4 Diger diizenlerin takilmasi amaglanan kutular

TRF No. IEC60670 24B 5/23
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@ TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZi BASKANLIGI ELEKTROTEKNIK LABORATUVARI

324713/12-16

7.101 |Bos mahfaza X 7.101.1 GP mahfaza:
[J 7.101.2 PD mahfaza
7.102 |Basit mahfaza (] 7.102.1 GP mahfaza
[ 7.102.2 PD mahfaza

Muhtemel deney hiikiimleri:

Bu deney bu numuneye uygulanmaz......................... —~(UYGULANMAZ)
Deney sonucu UyguNAUI...........ccoocveevvervnieeereeeesenes? G (Gegti)

Deney sonucu uygun degildir...................occovrvenennn.. K (Kaldi)
L :

Deney numunesinin alinma tarihi..................ccccoccevee.n . 04.03.2016

Deneylerin yapildigi tarihler...............oooeoioreeveeeeenn. © 21.11.2016 — 23.12.2016

Genel uyarilar:

Bu raporda sunulan biitiin deney sonuglari yalnizca deneyden gegirilen iiriin ile ilgilidir.
Bu rapor, deney laboratuvarinin yazili onayi olmadan kismen gogaltilamaz.

* agiklamaya bakiniz” ifadesiyle, raporun ekinde sunulan agiklamaya atif yapiimaktadir.

* ekli tabloya bakiniz” ifadesiyle, raporun ekinde sunulan tabloya atif yapilmaktadir.

Bu raporda ondalik ayirici olarak [X] virgiil / [] nokta kullaniimistir

Manufacturer’s Declaration per sub-clause 6.2.5 of IECEE 02:

The application for obtaining a CB Test Certificate
includes more than one factory location and a
declaration from the Manufacturer stating that the
sample(s) submitted for evaluation is (are)
representative of the products from each factory
DR DEORDIONIION -...............coccoccocisiviivivionmminns 4[] Yes [] Not applicable

When differences exist; they shall be identified in the General product information section.

Fabrika(lar)in adi ve adresi:

Genel driin bilgileri:

TRF No. IEC60670 24B 6/23
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ISARETLEME

8.1

Govde koruma mahfazalari agagidaki bilgilerle isaretiemeli:

a) Imalatgi veya sorumiu saticinin adi, ticari markas:
veya marka igareti...........cocueeeeeeeecevvsceseseeeenn, b

b) IP>3X velveyaIP > X0........cccovveveeeeeeeeern :

IP40

IP kodu mahfazanin digina isaretienmeli

IP derecesi kapi veya kapak agildiktan sonra de
devam ediyorsa, IP kodunun kapi veya kapak
aclldiktan sonra goriilebilir olmasina izin verilir

Minimum IP20 korumasi, kapi agikkken de
saglaniyorsa, IP kodunun kapinin arkasina
isaretlenmesine izin verilir.

c) toplam yalitim igin sembol(uygulanabilirse).....:

d) ) tip tasarimi, referans numarasi veya katalog
numarasi

e) sadece notr badlantisi igin amaglanan baglanti
ucunun N harfi ile isaretlenmesi..........................

f) koruyucu iletken baglanacak baglanti ucunun
topraklama sembolii ile isaretlenmesi..................

@

g) beyan gerilimi (V) .....c.c.ocovvvvieieeneeeee e, :

400V

h) beyan akimi (7.101.2 ve 7.102.2'deki mahfazalar):

i) standart referans numarasi.................c.cccooveverennn

QIO|®

j) 90°C olmasi durumunda insaat islemleri
sirasindaki en yliksek sicaklik...............ccocoevenrnennne :

k) Madde 7.3.7'ye gore siniflandirilan kutular ve
mahfazalar igin montaj sirasinda yapilabilen glrlslerle
ilgili gerekli bilgiler..............c..ooovevevecceeereeeeereenn, :

[) GP mahfazalar igin en biylk gug dagltma
yetenegi (7.101.1 ve 7.102.2)... e

m) Madde 7.7'ye gore smlﬂandlrllan mahfazalar
igin i¢i bos duvarlarda kullanabilirlik,

n) Varsa karsilik gelen boyut foyu.

p) Asagidaki isaretler;

-Madde 7.101.1 ve Madde 7.102.1’e gére
siniflandirilan mahfazalar igin “GP" igareti

-Madde 7.101.2 ve Madde 7.102.2'e gére
siniflandirilan mahfazalar igin “PD” isareti

TRF No. IEC60670_24B 7/23
LAB-D-FR-36/01.09.2016-1
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82 Isaretieme dayanikli ve okunabilir olmalidir

15 saniye suyla ve 15 saniye petrol ispirtosu ile
ovularak igaretlemenin dayaniklilik deneyi

Deneyden sonra: isaretleme hala okunabilir
olmalidir.

8.101 Kullanma talimati ve/veya dokiimanlarda istenen bilgiler

QIO 6 OO

Amaglanan koruma derecesini elde etmek igin
kullanilacak vasitalarla ilgili uygun bilgileri
saglamall,

Uretici, montaj igin gerekli talimatiari vermeli -

- Madde 7.101.1 ve Madde 7.102.1'e gore G
siniflandirilan mahfazalar igin imalatgi, mahfaza ile
birlikte verilen dokiimanlara tesis igin gereken
talimatlari

-Madde 7.101.2 ve Madde 7.102.2'ye gore
siniflandirilan mahfazalar igin imalatgi, mahfaza ile
birlikte verilen dokiimanlara uygun montaj ortamina
gore tesis icin gereken talimatlar

9 BOYUTLAR

Kutular ve mahfazalar, varsa, standard foylere G
uygun olmalidir...........ccoeviorirneneisirereseecnenens Eke bakiniz

10 ELEKTRIK CARPMASINA KARS| KORUMA

Kutular ve mahfazalar, imalatgi talimatlarina
uygun olarak normal kullanimdaki gibi G
yerlestirilip monte edildiginde: Gerilimli

boliimlere erigilememelidir.

Mahfazalar, IEC 61032'ye gore 20 N'luk bir G
kuvvetle en az 1 dakika uygulanan 11 nolu
deney sondasi ile deneyden gegirilmeli

Madde 7.1.1 ve Madde 7.1.3'e gore,
termoplastik veya elastomerik malzemeden
yapilan bélimleri olan tiim mahfazalar, IEC G
61032'deki 11 nolu deney sondasinin ucu ile
dogrudan uygulanan bir kuvvete 35 °C + 2
°C'de 1 dakika slireyle tabi tutulmali

10.101 Mahfazalar, imalatginin talimatinda
gosterilen gerekli vasitalarla tamamlanmis
olarak ve varsa pencere agikligi/agikliklari G
imalatg! tarafindan teslim edilen kor tapalar
ve/veya imalatgi tarafindan belirtilen Griin
numuneleriyle tamamen doldurulmus olarak
deneye tabi tutulur.

Mahfazalar normal kullanimdaki gibi G
yerlestirilip monte edildiginde IP > XXC'ye
sahip olmali

Toplam yalitimli mahfazalar, normal kullanimdaki gibi yerlestirilip monte edildiginde:

TRF No. IEC60670 24B 8/23
LAB-D-FR-36/01.09.2016-1
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a) yalitkan malzemedeki gdmme cihazlarin
tamamini kaplamali

b) iletken bolimler tarafindan delinen balim
olmamal

¢) koruyucu devreye bagli iletken bolim
(plaka, kapak veya gerceve gibi) olmamali

Mahfazalar, IEC 61032'ye uygun C deney
sondasiyla 3 N'luk bir kuvvet 1 min siireyle

uygulanarak deneye tabi tutulmali

Termoplastik ve elastomerik malzemeler Madde 7.1.1 ve 7.1.3'ye gore, IEC 61032,

C deney probu ile (35 + 2) °C'de ilave deneyde

n gegirilir:

- yalitkan malzemenin zayiflayarak giivenligin
bozulabildigi, membranlar ve benzerleri
disindaki tim yerlere 3N

- kirilarak agilan deliklere 3 N

1"

TOPRAKLAMA DUZENLERI

Agikta iletken bolimleri bulunan kutular ve mahfazalar

- Dustuk direngli topraklama diizenleri ile
donatiimalidir.

- bu tiir bir topraklama diizenine uygun
tertibatlara sahip olmalidir.

Topraklama duzenleri, asagidakilere uygun bir sekilde olmali:

-kolayca erigilebilir olmali ve

-bir donanimin gikariimasi, topraklama
surekliligini bozmamali ve

QOO @ ®

-gikarilabilir kapagin bir bolim{ olmamali

9]

Dot 0063 (ED).c..vonorsinusssscsimanmunisssmamasen

0,001

@

1.2

7.7.2'ye gore siniflandirilan kutular ve mahfazal

ar (Sinif Hb)

11.3

7.1.2'ye gore yanlari ¢ikarilabilen kutular ve
mahfazalar

Ayrilabilir bélimler arasindaki elektriksel
baglantilar en az bir vidali baglant igerecek
sekilde yapiimall.

Toprak baglanti uglari

Toprak baglanti uglarinin disleri bozulmamali.

Deney boyunca: Hasar olmamal

Bakiniz ekli gizelge11.4

Toplam yalitim igin kullaniimasi amaglanan
mahfazalar harig, mahfazanin tiim iletken
béliimleri ayri ayri veya gruplar halinde
koruyucu devre baglanti uglarina baglanmig
olmali.

Direng $0,05Q (0)).........ccoerveereemserarssanssnssassnsans

12

YAPILIS

TRF No. IEC60670 24B 9/23
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Kutular ve mahfazalar keskin kenarlar
icermemeli

®

Kutu veya kapagin i¢ ve dis ylizeyleri asagidaki 6zelliklere sahip olmali:

- soyulma, katlara ayriima olmamali

- kaygan, kabarciksiz, catlaksiz olmali

121 Menteseli kapaklar,kapaklar veya kapak levhalari veya bunlarin bélimleri

Elektrik garpmasina kargi koruma saglamasi amaglanan menteseli
kapaklar,kapaklar veya kapak levhalari veya bunlarin bolimleri:

QOO ®

- etkin bir sekilde yerine sabitlenmelidir

@

- sadece bir alet veya anahtar yardimiyla
yerlerinden gikarilabilmeli

122 Bosaltma delikleri

Koruma derecesi, IPX1'den IP X6'ya kadar
olan siva Ustl ve siva igi montaj mahfazalari,
¢apl 5 mm olan, ya da genisligi veya boyu en
az 3 mm olan 20 mm?2 alanli bir bosaltma
deligi agilabilecek sekilde tasarimlanmali

Bosaltma deliklerinin etkin olmasi

12.3 Mahfazalarin montaj

Mahfazalarda, montaj metoduna uygun
baglantisi i¢in diizenekler bulunmali (7.2)

Dahili tespit diizenlerinin iletken boliimleri
tespit diizeni yuvasinin en biiyiik genisliginin
en azindan %10'u kadar, tespit diizeninin
tepesi tizerine tasan yalitkan ile gevrelenecek
sekilde imal edilmelidir (mm) ........cccovevvirvennne 10%of mm= mm

124 Bikdlgen kablolar igin girigleri bulunan mahfaza ve kutular

Madde 7.3.2'ye gbre siniflandirilan, kutulara
ve mahfazalara saglanan giriglere (gikislar),
blktlgen kablolar kolaylikla monte edilebilmeli
ve

- bikdlgen kordonun girdigi yerde hasar
olmamall, veya

- mahfaza kullanilabilir durumda olmamali

12.5 Bikulgen kablolar igin girigleri olan kutular ve mahfazalar

Madde 7.3.2'den bagka Madde 7.3'e gore
siniflandirilan giris agikliklari asagidakilere
imkan saglamalidir:

- bir boru veya uygun bir baglanti, ve/veya

- kablonun koruyucu kilifi

Boru girigleri igin giris agiklig::
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- IEC 60423 ve/veya IEC 60981'deki sartlara
uygun boyutlardaki borularin veya bu
boyutlarin birlesimi ile elde edilen borularin
girisi i¢in uygun olmalidir.

- birden fazla giris agiklig varsa bunlardan
en az ikisi uygun olmalidir

12.6

Kablo tespit elemani(lari) olan kutular ve mahfazalar

Madde 7.4.2 'ye gore kutularin ve
mahfazalarin sikistirma diizenleri, iletkenlerin
baglantisi gerilmelerden serbest kalacak
sekilde olmalidir

Gerilmelerden serbest kalinmasina ve
bikilmelerin 6nlenmesine nasil etki
edilebileceginin amaglandidi agik¢a
belirtiimelidir

Kablo tespit elemanlari:

- farkl tiplerdeki biikulgen kablolara uygun,

- tespit elemanin en az bir bolimu, kutunun
bilesen béliimlerinden biri ile ayriimaz
durumda olacak veya siirekli olarak
sabitlenecek sekilde imal edilmis,

- yalitkan malzemeden yapilmis veya metal
bolimlere sabitlenen bir yalitkan astarla
donatilmig,

Kablo tespit elemanina normal kullanimdaki gibi agagida belirtilenler uygulanir:

- Bikulgen kablolarin dis boyutlari (mm):

mm

- Sikistirma vidalar| Cizelge 4'te belirtilen
déndiirme momentinin 2/3'ne esit bir
momentle sikigtirilir (Nm):

- Kablo salmastralari Cizelge 5'te belirtilen
déndirme momentine esit bir momentle
sikistirilir:

Cizelge 3'te belirtilen kuvvetle kabloyu
numune icerisine 1 mm'den fazla sokmak
mumkin olmamalidir 3 (N):

- Cizelge 3'te belirtildigi gibi 1 saniye siire ile
50 defa gekme kuvveti uygulanir

- Gizelge 3'te belirtilen moment (15 + 1) saniye
uygulanir

Deneyden sonra: yerdegistirme < 2 mm (mm)

Kablo tespit elemani hasarlanmamali

12.7

Kablo tutucu diizenleri olan kutular ve mahfazalar

Madde 7.4.1'e gore siniflandirilan kablo tutucu
diizenleri, kabloyu yerinde tutumalidir.

7.5.2 veya 7.5.3'e gore siniflandirilan kutular
ve mahfazalar sirasiyla (-15 £ 2) °C ve (-15 +
2) °C 'de deneyden gegirilir.

Imalatgi talimatiarinda belirtildigi gibi en biyiik anma kesit alanli kablo baglanarak
(20 £+ 1) N'luk bir eksenel kuvvet 1 dakika boyunca uygulanir:
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Kablo tipi/fen blylik anma kesit alani(mm?):

Deneyden sonra: yerdegistirme < 3 mm (mm):

Kablo tipi/en biiyiik anma kesit alani(mm?);

Deneyden sonra: yerdegistirme < 3 mm (mm):

12.8

Mekanik darbe ile ¢ikariimasi amaglanan kirilarak agilan delikler (gikiglar)

12.8.1

Genel olarak

Kirllarak agilan delikleri (gikislar) kutuya hasar
vermeden ¢ikarmak mumkin olmalidir.

Kablolar i¢in kullanilan kirilarak agilan
deliklerde: (¢ikislar) yonga veya gapaklar
olmamalidir

Borular ve/ veya kademeli rakor veya
membran ile birlikte kullanilan, kirilarak agilan
deliklerde (cikiglar): yonga ve ¢apaklar dikkate
alinmaz

kullanilir.

Madde 7.1.2'ye uygun kutu veya mahfazanin, agik olan kirilarak agilan deliklerini
(ctkiglar) kapatmak igin kilitsomunu kullaniimadan bosluk tikayici vida benzeri aparat

- yerinden gikmamall ve

- etkisi zayiflamamali

- kirilarak agilan deliklerin tim sartlarini
saglamal.

12.8.2

Kirilarak agilan delik tutuculari

uclu madrel kullanilarak deneyden gegirilir:

Montajdan sonra kirilarak agilan delikleri olan kutular ve mahfazalar 6 mm ¢apli diiz

-canli bollimlere erisme saglayan bélimlere
(30 + 1) N'luk bir kuvvet, (15 + 1) s slireyle
uygulanir

- canh bélimlere erisme saglayan boliimlere
(40 + 1) N'luk bir kuvvet, (60 + 1) s slreyle
uygulanir

Gok asamali kirilarak agilan deliklerin
kullanildigi kutularda, en kiiglik kuvvet
uygulanir.

Deney sirasinda: kirilarak agilan delik yerinde
kalmalidir

Deneyden 1 saat sonra: mahfazanin koruma
derecesi degismemelidir

1283

Kirilarak agilan deligin ¢ikariimasi

glkarinlmasi, sartlandirma olmaksizin:

Kirilarak agilan delikler imalatgi tarafindan belirtildigi gibi bir alet yardimi ile

Deney sirasinda: gok agsamall deliklerde, daha
blyiik asamali delik yerinde higbir yer
degistirme olmamalidir.

Deney sonucunda: keskin kenar ve hasar
olmamalidir.

Madde 7.5'deki minimum sicaklikta 5 saat + 10 dakika boyunca sartlandirildiktan
sonra, kirilarak agilan delikler imalatgi tarafindan belirtildigi gibi bir alet yardimi ile
gikariimasi (Madde 7.1.1 veya Madde 7.1.3'ye uygun mahfaza ve kutular)
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Deneay SICakhli (PC)...........c.cvviimmmniisisssisosisans

Deney sirasinda: gok asamall deliklerde, daha
blyiik agamali delik yerinde hicbir yer
degistirme olmamalidir.

Deney sonucunda: keskin kenar ve hasar
olmamalidir.

1284

Kirilarak agilan delikleri gevreleyen yiizeyler

Kirilarak agilan delikler diiz yiizeyde olmali

129

Vidal tespit sekillleri

Tespit diizeni mekanik zorlamalara
dayanmalidir

Yalitkan malzemeden yapiimis, sabitieme
araglarinin digindaki, standart olmayan digli
vidalar, ureticinin talimatlarina gore deneyden

gegirilir.

Dis agan veya dig kesen vidalar, yalnizca
monte ediimesi amaglanan parga verilmisse,
mekanik tertibatlar icin kullaniimalidir

Vidalarin mekanik dayaniminin dogrulanmasi | Bakiniz ekli tablo 12.9

12.10

7.2.1.1 ve 7.2.1.2'e gore siniflandirilan kutularin ve donanimin tespit diizenleri

Oyuklu duvarlar igin olan kutu veya
mahfazalar haricindekiler igin temin edilen
sabitleme araglar.............ococooooiioiiiiien,

Mahfaza veya kutu ile birlikte vide veriimemesi
durumunda, Ureticinin talimatlarina gore

yapilir.

Vidalar, ilave mekanik destekler veya tasarim
ozellikleri, uygun sabitieme araglari olarak
kabul edilebilir.

Blok, agagidaki malzemelerle dolduruimus
OIREHHE. cicocssivmuinmiis R

Sekil 23'de tarif edilen yardimci cihaz
numuneye monte edilir ve vida gizelge 4'de
verilenin 2/3'Une esdeger bir tork ile sikilir ........

Deneyden sonra, Sekil Z3'e gore,numunenin
montaj blokuna gore yer degistirmesi < 0,5
mm

12.11

Madde 7.7.1'e gore siniflandirilan kutular ve mahfazalar (Class Ha)

Madde 7.7.1’e gore siniflandirilan, bosluklu
duvarlarda kullanilacak kutularda ve
mahfazalarda, kutuyu ve mahfazayi bosluklu
duvarlara tespit etmek igin uygun diizenler
bulunmalidir.

1212

Madde 7.7.2'ye gére siniflandirilan kutular ve mahfazalar (Class Hb)

1213

Kablo salmastra girisi

Tork testi: metal gubul ile temin edilen salmastralar, Cizelge 10'da belirtilen bir tork
ile 1 dakika £ 5 saniye boyunca, 10 defa sikistirilir ve gevsetilir.
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- deney gubugunun ¢ap! (MmM) ....coeeeveevvennnne..

- malzemenin tipi (metal / yalitkan)....................

L 10) N

Deneyden sonra: hasar olmamasi

12.14

Borular igin girigleri (gikislari) veya agikliklari olan kutular ve mahfazalar

Madde 7.3.4'e gore siniflandirilan kutular ve
mahfazalar ve Madde 7.3.6'da belirtilen konik
agikliklar Madde 12.14.1, Madde12.14.2 ve
Madde 12.14.3'teki deneylere dayanmalidir.

Madde 7.4.3'e gore siniflandirilan kutular ve
mahfazalar Madde 12.14.1 ve Madde
12.14.2'de deneyler dayanmali

12.141

Borular igin girig agikliklar olan mahfazalar: en kiglik boyutiu boru pargasina (100 +
2) N'luk bir kuvvetle 1 dakika + 5 saniye sre ile bastirilir

Deney sirasinda: borunun kutu igerisine daha
fazla girigi mimkin olmamalidir

12.14.2

Madde 12.14.1'e gore yapilan deneyden sonra gekme deneyi: En kiigiik boyutlu
boru (20 + 2) N'luk bir gekme kuvvetiyle 1 dakika siire ile eksenel olarak yiiklenmesi

Deney sirasinda: boru, mahfazanin girig
aciklidindan dolayl gevsememeli.

12.14.3

Girig agiklihginin biikiiime gerilmesine karsi dayanikliigi: Bir parga boru (100 & 2)
N'luk bir sikistirilabilir bir kuvvetle girig agikliginin igerisine sokulmali ve 3Nm'lik bir
bilkme momenti ile yiiklenerek deney (60 + 2) ° ‘lik bir aralikla alti farkl yonde
yapilmalidir.

Deney sirasinda: giris agikliginda, gevseme
veya hasar olmamali ve boru, giris agikliginda
kalmali.

12.15

Kutu ve mahfazalarin i¢ hacmi

Kutu veya mahfazanin ve her bir bolimn i¢
hacmi olgulur

Kutunun yada mahfazanin hacmini arttirmak igin yapiimig bir yan hava
boslugunun / oyugun hacmi, bu yan hava bosluguna agilan agikligin en kiigiik
boyutundan daha biyiik oimamak sartiyla bu boslugun derinligi kullanilarak
hesaplanir.

Olgme silindirinde,énce ve sonra suyun
hacmi élgilir ve kutunun hacmi hesaplanir. ...

12.101

Oyuklu duvarlarda kullanilacak mahfazalar,
kablolar veya cihazlari yerinde tutmak igin
donanimlara sahip olmali

12.102

Mahfazalar, imalatgi tarafindan belirtilen
yardimci donanimlarin (tamamen donatilan)
guvenli bir sekilde montajina ve baglantisina
izin vermek igin yeteri kadar bosluga sahip
olmalidir.

13

YASLANMAYA, KATI CISIMLERIN VE SUYUN ZARARLI GIRISINE KARSI
KORUMAYA DAYANIKLILIK
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131

Yaslanmaya karsi dayaniklilik

13.1.1

Yalitkan ve kompozit kutular ve mahfazalar, sizdirmazlik malzemeleri, kademeli
rakor ve degistirilebilir membranlar, (70 + 2) °C'lik bir isi kabini iginde (168 + 4) saat
boyunca tutulur, sonra (96 + 4) saat siireyle oda sicakliinda tutulur.

Salmastralar Madde 12.13'te belirtilen
deneyde uygulanan dondiirme momentinin
lcte ikisine esit bir dondiirme momenti ile
SIRINEENN o vosnnannnisammsmspis

Daha biiyiik tork degeri, gerektiginde iiretici
tarafindan belirtilir (NM) .......ccocoovveviiiiiiiieenns

Deneyden sonra: zararli bigim bozulmasi veya
benzer hasarlar gortilmemelidir

131.2

Girig agikliklarindaki kademeli rakor ve giris
membranlari ile koruyucu membranlar,
glvenli olarak tespit edilmeli ve normal
kullanimda olusan mekanik ve isil
zorlamalarla yerinden gikmamalidir

Numuneler Madde 13.1.1'de belirtildigi gibi 1sitma hiicresinde (40 + 2) °C'de 2
saat +15 dakika sure ile bekletilir

Bu slireden hemen sonra |IEC 61032'ye gore
11 nolu deney sondasinin ucu ile (30 -2) N
‘luk bir kuvvet, kademeli rakor ve/veya
membranlarin gesitli bélimlerine (5 £ 1)
saniye sure ile uygulanir Deney sirasinda:
kademeli rakor ve/veya membranlarda, canli
bolimleri erigilebilir duruma getirebilecek
herhangi bir hasar bulunmamali.

Eksenel gekmeye maruz kalabilecek kademeli
rakor ve/veya membranlar: (30 -2) N'luk bir
eksenel kuvvetin (5 + 1) saniye boyunca
uygulanmasi. Deney sirasinda: kademeli
rakor ve/veya membranlarda, canli bolimleri
erigilebilir duruma getirebilecek herhangi bir
hasar bulunmamal.

Herhangi bir isleme tabi tutulmamis, kademeli
rakor ve membranlarla donatiimig ayni
mahfazalar tizerinde tekrarlanmasi

Deneyden sonra: zarali bigimbozulmasi,
catlama ve benzer hasarlar olmamali.

1313

Madde 7.5.2 ve Madde 7.5.3'e gére
siniflandirilan, kutularin ve mahfazalarin giris
agikliklarindaki kademeli rakor ile girig
membranlari: ortam sicakliginin digsmesi
durumunda, kablolarin girigine izin vermeli.

Mahfazaya, herhangi bir yaglandirma iglemine tabi tutuimamis, kademeli rakor
ve/veya membranlar takilarak, 2 saat siireyle buzdolabinda tutulur.

Deney sicakhgi (°C)

Sartlandirmadan hemen sonra: kérlestirilmis
herhangi bir kademeli rakor ile girig
membranlarinin delinmesi ve kablolarin
sokulmasi mimkin olmalidir
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Deneyden sonra: zararl higbir bigim
bozulmasi, gatlama veya benzer hasarlar
gorilmemelidir

13.2

Kati cisimlerin girisine karsi koruma

Mahfazalar, beyan edilen IP kodu ile uygun
olacak sekilde, en az IP 3X koruma
derecesini saglamali: IP40

Normal kullanim sirasinda bir alet
kullaniimaksizin agilabilecek bir kapi veya
menteseli kKapag! bulunan mahfaza olmasi
durumunda IP20'lik en kiiglik derece kap!
veya menteseli kapak agildiktan sonra
surdiriimelidir

Mahfazalar, imalatginin talimatliarina gére, vidal salmastra veya kademeli
rakorlari ile monte edilmis kablolari ile normal kullanimdaki gibi monte edilir:

- kablo tipi, en kiiglik anma kesit alani (mm?)..

- kablo tipi, en kiiciik anma kesit alani (mm?)..

Vidali salmastra veya kademeli rakorlari olan mahfazalar, imalatgi tarafindan
belirtildigi gibi, boru ile donatilir.

- en kigik gap veya boyut (mm)......................

- en blyik gap veya boyut (mm) ...........ccoeeee..

Kutunun kapag: veya kapak levhasindaki
tespit vidalari, Madde 12.9'daki deneyde
kullanilan Cizelge 4'te belirtilen degerlerin
2/3'lne esit bir déndlirme momenti ile sikilir
L S S O o U S

Imaltg tarafindan belirtiimesi durumunda,
daha biyiik tork degerleri uygulanabilir. (Nm)

- IP5X: deney IEC 60529, kategori 2'ye uygun
olarak, varsa bosaltma delikleri agiimadan

yapllir.

- IP<4X: deney probu bosaltma delikleri
haricinde herhangi bir delikten gegmemelidir

- IP<4X: deney probu bosaltma deliklerine
uygulandiginda gerilimli bélimlere
erisilememelidir

- IP5X: toz tim ig ylizeyi kaplamamalidir

- IP6X: kutu veya mahfaza igerisine toz
girmemelidir

13.3

Suyun zararli girisine kars! koruma

13.3.1

IP X0'dan daha yiiksek koruma dereceli
mahfazalar, belirtilen IP koduna uygun olarak
suyun zararli girigine kars! koruma
saglamalidir ..............ccveveeeeeinrierererereenreenesesiacs IP40

Mahfaza boyutlari: referans diiziem S (m?) /
BOMTBAIN..coccoicncisainsivsusvirissnissvivinsisansisciastings
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Siva Ustl, siva alti veya siva igi mahfazalara, |IEC 60529'daki uygun deneyler

asagidaki deney sartlarinda uygulanir:

- madde 13.3.2 ve 13.3.3'e gore, boyut S <
0,04 m? veya gevre < 0,8 m

- madde 13.3.2 ve 13.3.4'e gore, boyut S
> 0,04 m? ve cevre > 0,8 m according to

Vidall salmastralari veya kademeli rakorlari olan mahfazalar, imalatgi tarafindan

belirtilen kablolar ile donatiimalidir:

- kablo tipi, en kiiglik anma kesit alani (mm?)

- kablo tipi, en blyiik anma kesit alani (mm?)

Vidali salmastralari veya kademeli rakorlari olan mahfazalar, imalatgi tarafindan

belirtilen borular ile donatiimalidir::

- en kliglik gap veya boyut (mm).....................

- en blyiik gap veya boyut (mm).....................

Kutu kapagi veya kapak levhasindaki tespit
vidalari, Madde 12,9'da deneyde kullanilan,
Cizelge 4'te verilen degerlerin 2/3'line esit bir
dondidrme momenti ile sikilir (NM).cfcoceorionnes

13.3.2

Siva ustl mahfazalar, normal kullanlfndaki
gibi monte edilir. |

Siva alti ve siva igi mahfazalar bir dehey duvarina tespit edilir:

- imalatginin talimatlarina gore i

- sekil 5'e gore

Mahfazalar, Uretici tarafindan beyan ehllen .en
blylik ve en kiglk kesit alanli ||etkenlére
sahip kablolar ile donatilir. ...........ccooevidieeceinn.

IPX3 ve IPX4 mahfazalar: IEC 60529' qjekl
salinim yapan tiipiin (Sekil 4) veya piskirtme
memesinin (Sekil 5) kullaniimasi.........  IA—

13.3.3

Deneyden hemen sonra mahfaza igerisinde
0,2 ml x S (cm?)'den fazla su olmamalidir (ml)..

Deneyin tamamlanmasindan sonra 5 dakika
iginde Madde 14.3'de belirtilen elektrik
dayanim deneyine dayanmalidir

13.34

Deneyden hemen sonra gosterge kagidi hala
kuru kalmalidir.

14

YALITIM DIRENCI VE ELEKTRIK DﬁéYANlM

14.1

Madde 7.1.1 ve Madde 7.1.3'e gore i
siniflandirilan mahfazalarin yalitim direnci ve
elektriksel dayanimi yeterli olmali. |

Numuneler ,bagil nemi %91 ile%95 , sicakligi 20 °C ile 30 °C arasinda olan
sogutma hucresinde asagidaki siirelerde tutulur:

- IPX0 olarak siniflandirilan mahfazalpr 2 gun
(48 saat)
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- IPX0'dan blyiik korumasi olan mahfazalar i
7 giin (168 saat)
Bu islemden sonra higbir hasar G
gortlmemelidir.
14.2 500 V d.c.gerilim uygulanmasindan 1 dak. G
Sonra olglilen yalitim direnci Cizelge 14.2'ye bakiniz
14.3 Elektriksel dayanim: 1 dak. siireyle ac gerilim G
uygulanmasi Cizelge 14.3'ye bakiniz
15 MEKANIK DAYANIM
Kutular ve mahfazalar yeterli mekanik G
dayanimda olmalidir
15.1 Dislk sicaklikta vurma deneyi -
Madde 7.2.3.1’e gore siniflandirilan beton igerisinde kullaniimasi amaglanan, G
metal olmayan kutularin ve mahfazalar: $ekil 8'de belirtilen vurma deney aparati
numune ile birlikte agagidaki sicakliktaki bir sojutucuda 2 saat + 15 dakika
streyle tutulur
- Madde 7.5.1'e gore siniflandirilan -
mahfazalar (-5 £ 2) °C
- Madde 7.5.2'ye gore siniflandirilan -
mahfazalar (-15+ 2) °C
- Madde 7.5.3'e gore siniflandirilan G
mahfazalar ( -25 + 2) °C
Numuneler izerine 100mm yiikseklikten, 1 G
kg'lik agirlik, 5 defa disurildigiune hasar
olmamali.
15.2 Sikistirma deneyi =
156.2.1 Numuneler sert diiz agagtan iki levha arasina yerlestirilir, (500 + 5) N'luk bir -
kuvvetle 1 dakika £ 5 saniya siireyle yiiklenir.
Deneyden sonar: hasar ve sekil -
bozuklugu olmamal
15.2.2 Madde 7.7.2'ye gore siniflandirlan kutu ve mahfazalarin deneyleri inceleme -
asamasindadir.
15.3 Kutular ve mahfazalar igin darbe deneyi -
Numuneler, IEC 60068-2-75 (deney EHA)'da G
belirtildigi gibi darbe deney aparati ile 259 g'a
esit bir kitle ile darbelere tabi tutulur Cizelge 15.3'e bakiniz
Madde 7.5.2 ve Madde 7.5.3'e gore siniflandirilan kutulara G
- Madde 7.5.2'ye gore siniflandirilan kutular, -
(ADE DY 00 s ceommsnnonssussisurssmmsssussnssasssmssssasas
- Madde 7.5.3' gore siniflandirilan kutular (- G
25X 2YC et
Deneyden sonra: hasar olmamali G
15.101 PD mahfaza, beyan edilen kendi IK koduna o
gore harici mekanik darbeye kargi koruma
derecesi saglamalidir. €[S N
TRF No. IEC60670 24B 18/23
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16

ISIYA DAYANIKLILIK

16.1

boltimler

Akim taglyan boélimleri konumunda tutmasi gereken yalitkan malzemeden

Akim tasiyan bélimleri ve/veya topraklama
devresini konumunda tutmasi gereken
yalitkan malzemeden bolimler: IEC 60695-
10-2'ye gore bilya baski deneyi, (125 + 2) °C
sicaklikta, (60 +5) dakika sireyle

Cizelge 16.1-16.2'e bakiniz

16.2

bolimler

Akim tagiyan bélimleri konumunda tutmasi gerekmeyen yalitkan malzemeden

Akim tagiyan bélimleri ve/veya topraklama
devresini konumunda tutmasi gerekmeyen
yalitkan malzemeden bolimler, bunlarla
temasta olsalar bile Madde 16.1'e gore bilya
baski deneyine tabi tutulurlar, fakat (70 + 2) °C
sicaklikta

Cizelge 16.1-16.2'e bakiniz

Madde 7.6.2'ye gore siniflandirilan siva
altina monte edilen mahfazalarin yalitkan
malzemeden bdlimlerine Madde 16.1'e gore
bilya baski deneyi yapilir, fakat (90 + 2) °C
sicaklikta

Cizelge 16.1-16.2'e bakiniz

16.3

Madde 7.7.2'ye gore siniflandirilan kutu ve mahfazalarin yalitkan bolimleri

17

YUZEYSEL KAGAK YOLU UZUNLUKLARI, YALITMA ARALIKLARI VE
SIZDIRMAZLIK BILESIGINDEN GEGEN UZAKLIKLAR

Ylzeysel kagak yolu uzunluklari, yalitma
araliklari ve sizdirmazlik bilesiginden
gegen uzakliklar, cizelgede gosterilen

degerden daha kiiciik olmamalidir. Bakiniz ekli Gizelge 17

18

DAYANIKLILIGI

YALITKAN MALZEMENIN OLAGANDISI ISI VE YANMAYA KARSI

IEC 60695-2-11 Madde 4 ila Madde 10'a gére
kizaran tel deneyi

Cizelge 18'e bakiniz

19

YUZEYSEL KAGAKLARA KARSI DAYANIKLILIK

IPX0'dan daha yiiksek koruma dereceli
kutular ve mahfazalarin canli béltimleri
konumunda tutan yalitkan malzemeden
bolimleri:PTI 175, 50 damla, IEC 60112'deki
A gozeltisi

Cizelge 19'a bakiniz

20

KOROZYANA KARSI DAYANIKLILIK

TRF No. IEC60670 24B 19/23
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Deneyden gegirilecek boliimler, yag giderici bir maddeye (10 + 1) dakika sure ile
daldirilarak yaglar gikarilir. Amonyum kloriiriin sudaki %10 gézeltisine (10 + 1)
dakika stire ile daldirilir, Neme doymus bir hava ihtiva eden bir kutuya dakika + s
1dakika sure ile yerlestilir (100 + 5) °C'luk sicakliktaki bir 1sitma hiicresinde (10 +
1) dakika siire ile kurutulur.
Hig bir pas izi gérilmemelidir -
21 ELEKTROMANYETIK UYUMLULUK (EMC)
Deney gerekli degildir. .
101 MAKSIMUM GUG HARCAMASI KAPASITESININ DOGRULANMASI (Pg.)
Madde7.101.1 ve Madde 7.102.1'e gore olan G
mahfazalar, Madde 8.101'e gore beyan edilen
gli¢ (Pge) harcamasi degerini saglamali. Cizelge 101'e bakiniz.
102 SICAKLIK ARTISININ DOGRULANMASI
Madde7.101.2 ve Madde 7.102.2'e gore olan -
mahfazalar, Uretici tarafindan beyan edilen en
agir konfiglrasyon ile donatildiginda, kabul
edilebilir bie sicaklik artigina sahip olmali. Cizelge 102'ye bakiniz.
1.4 CIZELGE: Topraklama baglanti uglarindaki vidalarin mekanik dayanikhihg
Deneyden gegirilen bolim Vida disinin S0 no 4_ Gizeige Uygulanan tork — Hasar
(6rnegin kapak tuttturma aparati) ¢api(mm) (1, 11, 111 or 1V Cizelge 4 (Nm) | olmamal
llave bilgiler:
12.9 CIZELGE: vidalarin mekanik dayanikliligi
Deneyden gegirilen bélim Vida disinin S&g’er:g? 4_ U{ggizz%lt:rk Uys%lﬂ:l?a Hasar
(6rnegin kapak tuttturma aparati) | gapt  (mm) (1, 11, 11l or V) (Nm) (5110 olmamali
Ray tespit vidasi 4.8 I 1,8 5 G
Ust kapak sabitleme vidasi 12,1 I 4 5 G
llave bilgiler:
14.2 GIZELGE: Yalitim direnci
Deney gerilimi uygulanan bolimler: olgilen (MQ) istenen (MQ)
Dis plastik yiizey ile i¢ plastik ylizey 500 GQ 5 MQ =
liave bilgiler:
TRF No. IEC60670 24B 20/23

LAB-D-FR-36/01.09.2016-1




<@

MUAYENE - DENEY SONUCLARI

DENEY LAB. MERKEZi BASKANLIGI ELEKTROTEKNiK LABORATUVARI
HEADSHIP OF TSE TEST LABORATORIES CENTRE ELECTROTECHNICAL LABORATORY

TEST RESULTS

324713/12-16

14.3 GIZELGE: Elektriksel dayaniklilik
e s ] e Aatlamal/delinme
Deney gerilimi uygulanan bélimler: Deney gerilimi (V) (Evet/Hayir)
Dis plastik ylizey ile i¢ plastik yiizey 3750 H
llave bilgiler:
15.3 CIZELGE: darbe deneyi
Cizelge 7'ye gore BBl
2 Um basina toplam
deneyden gegirilen Disme yiiksekligi
bolimler WUITEE SN Q;elgg"g (mm? yorumlar
(A,B,C, D, E, F, G) i
D 4 250 G
llave bilgiler:
16.1-16.2 | CIZELGE: yalitkan malzemelerin bilya baski deneyi
1zin verilen iz ¢apl (MM) .......c.ocoveeeeissimsisersoseenrarnens s <2mm —_
Deneyden gegirilen bolim Deney sicakligi (°C) Iz capt (mm)
Di s kapak kilit plastikK 70 1.4
Di s plastik kapak ylizey 70 1.2
| ¢ plastik kutu ylzeyi 70 1,2
Di s plastik kutu yizeyi 70 1.3
llave bilgiler:
18 CIZELGE: kizaran tel deneyi
Gortilebilen
Malzarme Deney alev veya Alev ve | Ipek kagidin
Deneyden gegirilen bélim foecrs; sicaklig devam eden | parlama | tutusmasi
(°C) kizarma suresi | (Evet/Hayir)
(Evet/Hayir)
Mahfaza Yiizeyi Termoplastik 650 H H
llave bilgiler:
19 CIZELGE: yiizeysel kagaklara dayanililik
S atlama /
Deneyden gegirilen bélim | Malzeme tasarimi Dene¥\%erlllm| delinme
(Evet/Hayir)

TRF No. IEC60670 24B
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| llave bilgiler:

101 CIZELGE: En biiyiik giic dagitim kapasitesinin dogrulanmasi (Pde)

Model

En biyiik gl dagitim kapasitesi asagidaki sekilde dogrulanir:

Madde 7.2.1 ve Madde 7.2.3'e uygun mahfazalar G

- Madde 7.2.1'e uygun mahfazalar, treticinin beyan G
ettigi sekilde monte edielerek

-Madde 7.2.2'ye uygun mahfazalar en az 19 mm --
kalinlikta siyah boyali kontrplak Gizerine monte
edilerek

-Madde 7.2.3.1'e uygun mahfazalar beton bir duvar G
igine monte edilerek

Beton igine olanlar digindaki montaj sartlari ( uygun -
Pde degeri ve montaj sartlari dokimanlarda verilmeli.)

Rezistor(ler)in konumu (Sekil 103/ 104 / 105)........ : =3

K‘I‘;'ﬁ::?” Olcllen giig | Beyan | Olgiilen giig | Hasar veya
Model- Madde Modiil sayisi AeiElGrIGHRNE dagitimi edilen gii¢ | dagitimi @ | deformasyon
sayis| (W) ™ (Pae) (W) > Pae(Y/N) | olmamasi
32331009 1 1 30 19 G G
Madde 101
llave bilgiler:

() kararli gartlar olustugunda erisilebilir en sicak baliimiin sicaklik yiikselmesi < 30 K
) bir sonraki en kiiglik ondalik sayiya yuvarlanmis deger

102 TABLE: Sicaklik artisinin dogrulanmasi

Sicaklik artigl, agsagidaki sekilde diizenlenmis bir mahfaza ile yapilir:

- Madde 7.2.1'e uygun mahfazalar, reticinin
beyan ettigi sekilde

-Madde 7.2.3.1'e uygun mahfazalar beton bir duvar
icine monte edilerek

-Madde 7.2.2'ye uygun mahfazalar en az 19 mm
kalinlikta siyah boyali kontrplak (izerine monte
edilerek

- beton igine olanlar disindaki montaj sekillleri
(duze!tme faktori ve montaj sartlarl dokimanlarda
verilmeli)... S :

Beyan akim (A) TR e s e | I

TRF No. IEC60670 24B
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Numune, kendi beyan akimi (In) ile yiklenir. Bu
akim, bu devrelerin her biri Cizelge 102'de
belirtildigi gibi beyan farklilik faktord ile garpilan
kendi beyan akimi ile ylklenecek bigimde ¢ikis
devrelerinin mumkin olan en kiiglk sayisi arasinda

dagitiimalidir. lout:
Olgiilen en biiyiik | ;_. A
e . | lzin verilen sicaklik
Erigilebilir dis mahfazlar ve kapaklar sicakhk {grselmesl yiikselmesi (K)

ilave bilgiler:

Numune Cihazin Fotograflari

- -
21 T3 54 55 56 57 54 SQEAM 52 63 4 88 6

TRF No. IEC60670 24B 23/23
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TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZI BASKANLICI
Elektroteknik ve Kimya Laboratuvarlar1 Grup Baskanhg
Elektroteknik Laboratuvar: Gebze Miidiirliigi

Adres TSE Kalite Kampust Cumhuriyet Mah. 2258 Sk. No: 10 H-Blok, Cayirova Tren Istasyonu Yam Gebze/ KOCAELL
Tel:+90 (262) 723 15 26 Fax: <90 (262) 723 16 20 E-p_osta.:laklmmknikiab@tse.urg tr Web:www tse.org ir

HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER
ELECTROTECHNICAL LABORATORY (GEBZE)

Address TSE Kalite Kampisi Cumhunyet Mah. 2258 Sk No: 10 H-Blok, Cayirova Tren Istasyonu Yam Gebze/ KOCAELI
Tel:+90 (262) 723 15 26 Fax: +90 (262) 723 16 20 E-mail:elektrotekniklab@tse.org tr Web: www.tse org.tr 276789

MUAYENE VE DENEY RAPORU e

TEST REPORT

Deneyi Talep Eden ¢ Elektroteknik Sektori Madirlaga

(Ady,Adresi,Sehir vb.) (Belg. Uzmani:OZKAN SAHIN)

(METAL KALIP SAN.VE TiC.A.S.: ISTIKLAL MAH.FEVZI CAKMAK CAD.NO.31

Customer (Name Adress City etc ) ESENYURT —[STANBUL)

Deney Talep Tarihi/No + 07.07.2015/132828
Order Date / No
Numunenin Tanimi - SIVA USTU SIGORTA KUTUSU, NILSON , 32441009 , -, -, 4.00 adet

(Cins, Marka, Tip, Tir, Model vb.)
Sample Description(Type Mark Model eic )

Numune Kabul Tarihi § 07.07.2015
Test ltem Receipt Date y
Deneylerin Yapildig: Tarih ¢ 26.10.2015-23.11.2015

Date of Test
Uygulanan Standard / Metod : TS EN 60670-24:2013-06 Kutular ve mahfazalar — Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik
tesisatlarinda kullanilan elektriksel amagh yardimer donamim igin — Béliim 24: Koruma

diizenleri ve benzeri giig tilketen diizenlere ait mahfazalar i¢in 6zel kura...
Applied Standard/'Method

Raporun Sayfa Sayisi . (4 sayfa ek)
Number of pages of the report

Aciklamalar H

Remarks

Yukarida tamimlanan numune i¢in laboratuvarnimizda yapilan muayene ve deneylerden OLUMLU sonug alinmis olup, 6lgiim
sonuglan miteakip sayfalarda verilmistir.
The sample described above Passed the applied tests. The test results are given on the following pages.

Deney Soryffr Kontrol Eden
Person f fests Reviewer (
Halit KURCENLI Safiye DEMIR
Tekniker Teknik Sef

Bu rapor, hazirlayan laboratuvarn yazili izni olmadan kismen kopyalanip gogaltilamaz. Imzasiz ve mithiirsiiz raporlar gegersizdir.

Bu rapor, sadece deneyi yapilan numune igin gegerlidir ve “Uriin Belgesi™ yerine gegmez.

This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports withont signature and seal are nor valid
This test report vepresenis only tested sample(s). and shall not be used as Product Cenificate

LAB-D-FR-3615.08.2014-0 1724
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DENEY RAPORU
IEC 60670-24

Kutular ve mahfazalar — Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarinda
kullanilan elektriksel amagl yardimci donanim igin

Bolim 24: Koruma diizenleri ve benzeri giic tiiketen diizenlere ait mahfazalar igin
ozel kurallar

RAPOTNO. .....ccocrromseiiramssnsssrarmmstibscos oo\ 210109

Rapor tarihi .......cccccccvvvivciiiiiicienn - 23.11.2015

Toplam sayfa sayis!.........ccoeevirinnn. 24+ 4 Ek

Talepeden................cecoceeveenenn. - Metal Kalip San. ve Tic. As.

Adres.........coccerveieneseieincnnnne - IStiklal Mah. Fevzi gakmak Cad. No:31 Esenyurt/ISTANBUL

Deney spesifikasyonlar::

Standart ............cccecevviiiiiicee. - |IEC 60670-24: 2011 (Second Edition ) to be used in conjunction with
IEC60670-1: 2002 (First Edition) + A1:2011

Deney prosedurd ..........cccccccoeeveeeeee.. - CB

Standart disi deney metodu............ N/A

Test Report Form No.. .................. . |[EC60670_24B

Test Report Form(s) Originator........ :  IMQ

Master TRF............ccoceevvviiveennne. - Dated 2012-05

Copyright © 2004 EC System for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment

(ECEE), Geneva, Switzerland. All rights reserved.

Bu TRF, ticari amaglar diginda, ECEE' ye bilgi verildigi siirece, kismen veya tamamen gogaltilabilir. Bu gogaltmalardan dolay
olusabilecek hata ve yaralanmalardan IECEE higbir sorumluluk kabul etmez.

Bu TRF IECEE uUyesi olmayanlar tarafindan kullanildiginda, IECEE / IEC logosu ve CB semasina atif rapordan
cikartiimalidir.

IECEE 02’ ye gdre bu rapor, akredite edilmis bir CB test laboratuvan tarafindan imzalanmadikga ve milli
belgelendirme kurulugunun yayinladigi bir belgenin eki oimadikga, CB test raporu olarak kullanilamaz.

Deney numunesinin tanimi............:  Sigorta Kutusu

MBaRE ...y NILSON
UretiCi......oocececeece e : Metal Kalip San. ve Tic. As.
Model/Tip reference....................... 9lu Siva Ustli -32441009
Beyan degerleri..........cccccceevveeveeee. t Pde 19 W, 400 V, IP40 YALITKAN
oS ON
/L ANR N
;I‘_\_\/.\'t. \
A
TRF No. IEC60670 24B 2/24 \%\o) i
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Deney prosedlr(l ve deney yeri:

X | CB Deney laboratuvar:: TSE DKMB Elektroteknik Laboratuvari Gebze MudurlGgi

Deney yeri/ adres....................................... - | Cumhuriyet Mah. 2258, Sok, Cayirova Tren Istasyonu Yani
Gebze / KOCAELI

Deneyi yapan (isim + imza)................ : | Halit KURGENLI/W Safiye DEE|R ;
r

Onaylayan(isim + imza)...................... : | Hilmi AKDOGAN
"

(] | Deney prosediirii: TMP

Deney yeri/ adres...............ccccooeeivicrveennnns &

Deneyi yapan (isim + imza) ................ :

Onaylayan(isim + imza)..................... :

[] | Deney prosediirii: WMT

Deney yeri/ adres.................cccoovvvnieierennnn, &

Deneyi yapan (isim + imza)................

Taniklik eden(isim + imza) ............... -

Onaylayan(isim + imza)...................... :

[J | Deney prosediirii: SMT

Deney yeri/adres................ccoeeeevvicneennnn &

Deneyi yapan (isim + imza)................ :

Onaylayan(isim + imza)................... :

Supervised by (isim + imza) ............. :

TRF No. IEC60670_24B 3/24
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Eklerin listesi (herbir ekin toplam sayfa sayisi ile birlikte):

Deney ozeti:

Numune model no:

Yapilan deney (Deney adi ve maddesi):

NILSON 9'lu Siva Ustii

Tim deneyler uygulanmistir.

Ulusal farklililara uyum o6zeti

Adreslenmis lilkelerin listesi

X Bu uriin TS EN 60670-24:2013-06 Kutular ve Mahfazalar sartlarini saglar.

i

2 e e T, T s
D 1 10 1 ‘Iﬂl 15 196 W 19 19940 1 12 143 1M U5 ME 14T 8 1491510 181 12 153 154 15 16 157 180 159160 161 162 163 164 165

isaretleme plakasinin kopyasi

e T

TRF No. IEC60670_24B
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Deney numunesinin 6zellikleri......................c..c........ :

71 Malzemenin niteligi B 711 Yalitkan
0712 Metal
[J 713 Biresik
7.2 Montaj metodu 721 Siva alti, siva igi veya gomiili
O 7.2.1.1 Yanici olmayan duvarlar,tavanlar veya dégsemeler
O 7.2.1.2 Yanabilir duvarlar,tavanlar veya désemeler

O 7.2.1.3 Bosluklu duvarlar, bosluklu tavanlar veya bosluklu
dogemeler veya mobilya

7.2.2  Swva isti montaj

] 7.2.2.1 Yanici olmayan duvarlar, tavanlar, dogemeler veya mobilya
O 7.2.2.2 Yanabilir duvarlar, tavanlar, désemeler veya mobilya
K723 Yerlestirme:
O 7.2.3.1 Dokim iglemi sirasinda beton igerisine montaj igin uygun
(Madde 7.6)
X 7.2.3.2 Beton icerisi harig tim montaj tipleri igin uygun
7.3 Giris (Cikis) tipleri ] 734 Sabit tesisatlarda kullanilan kilifii kablolar igin girigleri olan

[J 7.32  Biikiigen kablolar igin girisleri olan

[ 7.3.3  Diiz veya oluklu borular igin girigleri olan

[]734 Disli borular igin girigleri olan

L7 as Diger tip iletkenler/ kablolar veya borular igin girisleri olan

[] 7.3.6  Acikhigi olan

X737 Girisleri olmayan: Girig agikliklari montaj sirasinda yapilanlar

7.4 Sikigtirma diizenleri [J 741  Kablo tutuculu
[J 742  Kablo tesbit elemanli
(0743 Bikilgen borular igin sikistirma diizeni olan

(X 7.4.4  Sikistirma diizeni olmayan

7.5 Montaj sirasinda en (] 751 -5 °C to +60 °C
digiik ve en ylksek
sm?e\kllklar i [J752 -15°Cto+60°C

X 753 -25°Cto+60°C

7.6 Dokiim islemi siresinde |[X] 7.6.1 ~ +60°C
en blyik sicakliklar (] 7.62 +90 °C

b Madde 7.2.1.3'e gére (J771  SinfHa

oyuklu duvarlar ile ] e 3 X =
benzerleri igin kutular ve [J 7.7.3  Oyuklu duvarlara monte edilen bélimlerin koruma derecesine gére:

mahfazalar IP20

0O 773 siPp2X
2

7.8 Donanimi kutulara tespit ([7] 7,81 Vidalarla birlikte temin edilen kutular

etmek igin duzenler
[J 7.8.2 Vidalarin takiimasi amaglanan kutular

(] 7.8.3 Kancalarin takilmasi amaglanan kutular

[] 7.8.4 Diger diizenlerin takilmasi amaglanan kutular

TRF No. [EC60670_24B 524
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7.101 |Bos mahfaza [J 7.101.1 GP mahfaza:

(] 7.101.2 PD mahfaza

Basit mahfaza

7.102 X 7.102.1 GP mahfaza -

(] 7.102.2 PD mahfaza

Muhtemel deney hiikiimleri:

Bu deney bu numuneye uygulanmaz........................ 2 —~(UYGULANMAZ)
Deney sonucu UygUNAU. ... G (Gegti)

Deney sonucu uygun degildir..............ccoeeeeeevinennnnns K (Kaldi)

RIOOOY ..ol o seotonmrmmssnsnsmsyzsasnsmomsszns ssensbansanarsssses :

Deney numunesinin alinma tarihi.............cccooeveevennnen. : 07.07.2015

Deneylerin yapildigi tarihler............ccocovvveviiivcrcenne . 26.10.2015-23.11.2015

Genel uyanlar:

Bu raporda sunulan bitiin deney sonuglari yalnizca deneyden gegirilen triin ile ilgilidir.
Bu rapor, deney laboratuvarinin yazili onay! olmadan kismen gogaltilamaz.

“ agiklamaya bakiniz’ ifadesiyle, raporun ekinde sunulan agiklamaya atif yapilmaktadir.

“ ekli tabloya bakiniz" ifadesiyle, raporun ekinde sunulan tabloya atif yapiimaktadir.

Bu raporda ondalik ayirici olarak [X] virgiil / [] nokta kullanilmistir

Manufacturer’s Declaration per sub-clause 6.2.5 of IECEE 02:

The application for obtaining a CB Test Certificate
includes more than one factory location and a
declaration from the Manufacturer stating that the
sample(s) submitted for evaluation is (are)
representative of the products from each factory
has been provided ................c.coccoooveirieeiiieen. 4[] Yes [C] Not applicable

When differences exist; they shall be identified in the General product information section.

Fabrika(lar)in adi ve adresi:

Genel iiriin bilgileri:
NILSON

9'lu Siva usti -32441009
Pde 19 W, 400 V, IP40 YALITKAN

TRF No. IEC60670_24B 6/24
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8 ISARETLEME

8.1 Govde koruma mahfazalar asagidaki bilgilerie isaretiemeli:

a) Imalatgi veya sorumlu saticinin adi, ticari markasn G
veya marka I8arsh ... .o ;

b)IP>3Xvelveya IP > X0..........ccooevvvecreciriiieennnn, o [1IP40 G

@

IP kodu mahfazanin digina isaretlenmeli

IP derecesi kap! veya kapak agildiktan sonra de G
devam ediyorsa, IP kodunun kapi veya kapak
aglldiktan sonra goriilebilir olmasina izin verilir

Minimum IP20 korumasi, kapi agikkken de -
saglaniyorsa, IP kodunun kapinin arkasina
isaretlenmesine izin verilir.

c) toplam yalitim igin sembol(uygulanabilirse).....: --

d) ) tip tasarimi, referans numarasi veya katalog G
numarasi

e) sadece nétr baglantisi igin amaglanan baglant: G
ucunun N harfi ile isaretlenmesi.........................

®

f) koruyucu iletken baglanacak baglanti ucunun
topraklama semboli ile igaretlenmesi................. :

g) beyan gerilimi (V) ..cuumimmaiiaat it s * 1400V

h) beyan akimi (7.101.2 ve 7.102.2'deki mahfazalar):

QOO

i) standart referans numarasi.............ccocveevverveeevrenne. :

j) 90°C olmas! durumunda insaat islemleri --
sirasindaki en yiksek sicaklik..................cccovieeinen. :

k) Madde 7.3.7'ye gore siniflandirilan kutular ve
mahfazalar igin montaj sirasinda yapilabilen glrlslede
ilgili gerekli bilgiler...............ccoviiiiiiiiiiie s, :

[) GP mahfazalar igin en bliyiik gu¢ dagitma G
yetenedi (7.101.1 v 7.102.2)........oo.cisesimmumminine

m) Madde 7.7'ye gore siniflandirilan mahfazalar -
icin i¢i bos duvarlarda kullanabilirlik,

n) Varsa karsilik gelen boyut foyi. -

p) Asagdidaki isaretler; G

-Madde 7.101.1 ve Madde 7.102.1’e gore G
siniflandirilan mahfazalar igin “GP” isareti

-Madde 7.101.2 ve Madde 7.102.2'e gére -
siniflandirilan mahfazalar igin “PD” isareti

TRF No. IEC60670_24B 7/24
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8.2

Isaretieme dayanikli ve okunabilir olmalidir

15 saniye suyla ve 15 saniye petrol ispirtosu ile
ovularak isaretlemenin dayaniklilik deneyi

Deneyden sonra: isaretileme hala okunabilir
olmalidir.

8.101

Kullanma talimati ve/veya dokiimanlarda istenen bilgiler

Amaglanan koruma derecesini elde etmek igin
kullanilacak vasitalarla ilgili uygun bilgileri
saglamall,

QIO O OO

Uretici, montaj icin gerekli talimatiari vermeli

- Madde 7.101.1 ve Madde 7.102.1'e gore
siniflandirilan mahfazalar igin imalatgi, mahfaza ile
birlikte verilen dokUmanlara tesis igin gereken
talimatlari

-Madde 7.101.2 ve Madde 7.102.2'ye gore
siniflandirilan mahfazalar igin imalatgi, mahfaza ile
birlikte verilen dokimanlara uygun montaj ortamina
gore tesis icin gereken talimatlari

BOYUTLAR

Kutular ve mahfazalar, varsa, standard foylere
uygun olmalidir........c.eoeveeeereeeeee e Eke bakiniz

10

ELEKTRIK GARPMASINA KARSI KORUMA

Kutular ve mahfazalar, imalatgi talimatlarina
uygun olarak normal kullanimdaki gibi
yerlestirilip monte edildiginde:Gerilimli
béliimlere erigilememelidir.

Mahfazalar, IEC 61032'ye gore 20 N'luk bir
kuvvetle en az 1 dakika uygulanan 11 nolu
deney sondasi ile deneyden gegirilmeli

Madde 7.1.1 ve Madde 7.1.3'e gore,
termoplastik veya elastomerik malzemeden
yapilan bélumleri olan tim mahfazalar, IEC
61032'deki 11 nolu deney sondasinin ucu ile
dogrudan uygulanan bir kuvvete 35 °C + 2
°C’de 1 dakika slreyle tabi tutulmali

10.101

Mahfazalar, imalatginin talimatinda
gosterilen gerekli vasitalarla tamamlanmis
olarak ve varsa pencere acikligi/agikliklari
imalatg tarafindan teslim edilen kor tapalar
ve/veya imalatg! tarafindan belirtilen trin
numuneleriyle tamamen doldurulmus olarak
deneye tabi tutulur.

Mahfazalar normal kullanimdaki gibi
yerlestirilip monte edildiginde IP > XXC'ye
sahip olmali

Toplam yalitimli mahfazalar, normal kullanimdaki gibi yerlestirilip monte edildiginde:

TRF No. IEC60670_24B 8/24
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a) yalitkan malzemedeki gdmme cihazlarin
tamamini kaplamali

b) iletken boltimler tarafindan delinen bolim
olmamali

c) koruyucu devreye bagli iletken bolim
(plaka, kapak veya gergeve gibi) olmamali

Mahfazalar, IEC 61032'ye uygun C deney
sondasiyla 3 N'luk bir kuvvet 1 min siireyle

uygulanarak deneye tabi tutulmali

Termoplastik ve elastomerik malzemeler Madde 7.1.1 ve 7.1.3'ye gore, IEC 61032,

C deney probu ile (35 + 2) °C'de ilave deneyden gegirilir:

- yalitkan malzemenin zayiflayarak giivenligin
bozulabildigi, membranlar ve benzerleri
disindaki tim yerlere 3N

- kirilarak acilan deliklere 3 N

1"

TOPRAKLAMA DUZENLERI

14,1

Acikta iletken bélimleri bulunan Kutular ve mahfazalar

- Dustik direngli topraklama diizenleri ile
donatiimalidir.

- bu tUr bir topraklama diizenine uygun
tertibatlara sahip olmalidir.

Topraklama diizenleri, asagidakilere uygun bir sekilde olmail:

-kolayca erigilebilir olmali ve

-bir donanimin gikariimasi, topraklama
surekliligini bozmamali ve

-gikarilabilir kapagin bir bolimi olmamali

Direrig = 0;06' € () sommmmnammiimaidgit

11.2

7.7.2'ye gore siniflandirilan kutular ve mahfazal

ar (Sinif Hb)

11.3

7.1.2'ye gore yanlari gikarilabilen kutular ve
mahfazalar

Ayrilabilir béltimler arasindaki elektriksel
baglantilar en az bir vidal baglanti igerecek
sekilde yapilmali.

114

Toprak baglanti uglari

Toprak baglanti uglarinin disleri bozulmamali.

i

Deney boyunca: Hasar olmamal

Bakiniz ekli cizelge11.4

|

Toplam yalitim igin kullaniimasi amaglanan
mahfazalar harig, mahfazanin tiim iletken
bolumleri ayri ayri veya gruplar halinde
koruyucu devre baglanti uglarina baglanmig
olmali.

Dirteng 5008 Q2 {0Q) sy
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Kutular ve mahfazalar keskin kenarlar
icermemeli

9]

Kutu veya kapagin i¢ ve dis yiizeyleri asagidaki 6zelliklere sahip olmali:

- soyulma, katlara ayrilma olmamali

- kaygan, kabarciksiz, ¢atlaksiz olmali

121 Menteseli kapaklar,kapaklar veya kapak levhalari veya bunlarin boltimleri

OO |O|G

Elektrik garpmasina kargl koruma saglamasi amaglanan menteseli
kapaklar,kapaklar veya kapak levhalari veya bunlarin bélimleri:

0]

- etkin bir gekilde yerine sabitlenmelidir

- sadece bir alet veya anahtar yardimiyla -
yerlerinden ¢ikarilabilmeli

12.2 Bosaltma delikleri e

Koruma derecesi, IPX1'den IP X6'ya kadar -
olan siva Ustl ve siva i¢i montaj mahfazalari,
gap! 5 mm olan, ya da geniglidi veya boyu en
az 3 mm olan 20 mm? alanli bir bosaltma
deligi agilabilecek sekilde tasarimlanmali

Bosaltma deliklerinin etkin olmasi -

12.3 Mahfazalarin montaj 50

Mahfazalarda, montaj metoduna uygun G
baglantisi igin diizenekler bulunmali (7.2)

Dahili tespit diizenlerinin iletken bolimleri --
tespit diizeni yuvasinin en buylk genisliginin
en azindan %10'u kadar, tespit diizeninin
tepesi lizerine tagan yalitkan ile gevrelenecek
sekilde imal edilmelidir (mm) ........c.cooceiieiniennns 10%0of mm= mm

124 Buikllgen kablolar icin girigleri bulunan mahfaza ve kutular -

Madde 7.3.2'ye gore siniflandirilan, kutulara -
ve mahfazalara saglanan giriglere (gikislar),
bikllgen kablolar kolaylikla monte edilebilmeli
ve

- biiklilgen kordonun girdigi yerde hasar -
olmamall, veya

- mahfaza kullanilabilir durumda olmamali =

12.5 Blkulgen kablolar igin girisleri olan kutular ve mahfazalar --

Madde 7.3.2'den baska Madde 7.3'e gore --
siniflandirilan giris agikliklar asagidakilere
imkan saglamalidir:

- bir boru veya uygun bir baglanti, ve/veya -

- kablonun koruyucu kilifi -

Boru girigleri igin giris agikligi: -

TRF No. IEC60670_24B 10/24
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- IEC 60423 ve/veya IEC 60981'deki sartlara -
uygun boyutlardaki borularin veya bu
boyutlarin birlesimi ile elde edilen borularin
girisi igin uygun olmalidir.

- birden fazla giris agiklig varsa bunlardan --
en az ikisi uygun olmaldir

12.6 Kablo tespit elemani(lari) olan kutular ve mahfazalar -

Madde 7.4.2 'ye gore kutularin ve
mahfazalarin sikigtirma diizenleri, iletkenlerin
baglantisi gerilmelerden serbest kalacak
sekilde olmalidir

Gerilmelerden serbest kalinmasina ve
bilkilmelerin 6nlenmesine nasil etki
edilebileceginin amaglandigi agikga
belirtiimelidir

Kablo tespit elemanlari: .

- farkli tiplerdeki bikilgen kablolara uygun,

- tespit elemanin en az bir bolimi, kutunun
bilesen boélimlerinden biri ile ayriimaz
durumda olacak veya siirekli olarak
sabitlenecek sekilde imal edilmis,

- yalitkan malzemeden yapilmig veya metal
bolimlere sabitlenen bir yalitkan astarla

donatiimis,
Kablo tespit elemanina normal kullanimdaki gibi asagida belirtilenler uygulanir: o
- Bikdlgen kablolarin dis boyutlari (mm): mm s

- Sikistirma vidalar Cizelge 4'te belirtilen
déndirme momentinin 2/3'ne esit bir
momentle sikistirilir (Nm):

- Kablo salmastralari Cizelge 5'te belirtilen
déndirme momentine esit bir momentle
sikistirilir:

Cizelge 3'te belirtilen kuvvetle kabloyu -
numune igerisine 1 mm'den fazla sokmak
mumkin olmamalidir 3 (N):

- Cizelge 3'te belirtildigi gibi 1 saniye siire ile
50 defa gekme kuvveti uygulanir

- Cizelge 3'te belirtlen moment (15 + 1) saniye
uygulanir :

Deneyden sonra: yerdegistirme <2 mm (mm) -

Kablo tespit elemani hasarlanmamali --

12.7 Kablo tutucu diizenleri olan kutular ve mahfazalar -

Madde 7.4.1'e gore siniflandirilan kablo tutucu -
dizenleri, kabloyu yerinde tutumalidir.

7.5.2 veya 7.5.3'e gore siniflandirilan kutular -
ve mahfazalar sirasiyla (-15 + 2) °C ve (-15
2) °C 'de deneyden gegirilir.

Imalatg! talimatlarinda belirtildigi gibi en biiyiik anma kesit alanli kablo baglanarak ~ /P T‘;_':;"_;_

(20 £ 1) N'luk bir eksenel kuvvet 1 dakika boyunca uygulanir: _ \;‘i’.\{w”‘ (i

HF R
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Kablo tipi/en blyiik anma kesit alani(mm?):

Deneyden sonra: yerdegistirme < 3 mm (mmj:

Kablo tipi/en blyiik anma kesit alani(mm?);

Deneyden sonra: yerdegistirme < 3 mm (mm):

12.8

Mekanik darbe ile gikariimasi amaglanan kirilarak agilan delikler (gikiglar)

12.8.1

Genel olarak

Kirllarak agilan delikleri (gikislar) kutuya hasar
vermeden ¢ikarmak mumkiin olmalidir.

Kablolar igin kullanilan kirilarak agilan
deliklerde: (gikislar) yonga veya ¢apaklar
olmamalidir

Borular ve/ veya kademeli rakor veya
membran ile birlikte kullanilan, kirllarak agilan
deliklerde (gikislar): yonga ve gapaklar dikkate
alinmaz

Madde 7.1.2'ye uygun kutu veya mahfazanin, agik olan kirilarak agilan deliklerini
(gikislar) kapatmak igin kilitsomunu kullaniimadan bosluk tikayici vida benzeri aparat
kullanilir.

- yerinden ¢ikmamali ve

- etkisi zayiflamamali

- kirilarak agilan deliklerin tim sartlarini
saglamall.

12.8.2

Kirilarak agilan delik tutucular

Montajdan sonra kirilarak agilan delikleri olan kutular ve mahfazalar 6 mm gapli diiz
uglu madrel kullanilarak deneyden gegirilir:

-canli bélimlere erisme saglayan bolimlere
(30 £ 1) N'luk bir kuvvet, (15 + 1) s slireyle
uygulanir

- canli bélimlere erisme saglayan bolimlere
(40 £ 1) N'luk bir kuvvet, (60 + 1) s slreyle
uygulanir

Cok asamali kirilarak agilan deliklerin
kullanildigr kutularda, en kiiglk kuvvet
uygulanir.

Deney sirasinda: kirllarak agilan delik yerinde
kalmalidir

Deneyden 1 saat sonra: mahfazanin koruma
derecesi degismemelidir

12.8.3

Kirilarak agilan deligin ¢ikariimasi

Kirilarak agilan delikler imalatgi tarafindan belirtildigi gibi bir alet yardimi ile
cikariiimasi, sartlandirma olmaksizin:

Deney sirasinda: ¢ok asamali deliklerde, daha
blylk asamali delik yerinde higbir yer
degistirme olmamalidir.

Deney sonucunda: keskin kenar ve hasar
olmamalidir.

!

Madde 7.5'deki minimum sicaklikta 5 saat + 10 dakika boyunca sartlandirildiktan
sonra, kirilarak agilan delikler imalatg! tarafindan belirtildigi gibi bir alet yardimi ile
cikariimasi (Madde 7.1.1 veya Madde 7.1.3'ye uygun mahfaza ve kutular)
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Deney sicakligi (°C).........ouveeverrererereeeronn

Deney sirasinda: gok agamall deliklerde, daha
biylik agamali delik yerinde higbir yer
degistirme olmamalidir.

Deney sonucunda: keskin kenar ve hasar
olmamalidir.

12.8.4

Kirilarak agilan delikleri cevreleyen yiizeyler

Kirilarak agilan delikler diiz yiizeyde olmali

12.9

Vidali tespit sekillleri

Tespit diizeni mekanik zorlamalara
dayanmalidir

Yalitkan malzemeden yapiimis, sabitieme

araglarinin digindaki, standart olmayan disli

vidalar, Ureticinin talimatlarina gore deneyden
irilir,

Dis agan veya dis kesen vidalar, yalnizca
monte edilmesi amaglanan parca verilmisse,
mekanik tertibatlar icin kullaniimalidir

Vidalarin mekanik dayaniminin dogrulanmasi | Bakiniz ekli tablo 12.9

12.10

7.2.1.1 ve 7.2.1.2'e gore siniflandirilan kutularin ve donanimin tespit dlizenleri

Oyuklu duvarlar igin olan kutu veya
mahfazalar haricindekiler icin temin edilen
sabitleme araglari................c.oooooviereeeerenl

Mahfaza veya kutu ile birlikte vide veriimemesi
durumunda, Ureticinin talimatlarina gore

yapilir.

Vidalar, ilave mekanik destekler veya tasarim
ozellikleri, uygun sabitieme araglari olarak
kabul edilebilir.

Blok, asagidaki malzemelerle doldurulmus
ORI, .o mmmnemssendbbmesssibor s

Sekil 23'de tarif edilen yardimcei cihaz
numuneye monte edilir ve vida gizelge 4'de
verilenin 2/3'line esdeger bir tork ile sikilir ........

Deneyden sonra, Sekil Z3'e gére,numunenin
montaj blokuna gore yer degistirmesi < 0,5
mm

12.11

Madde 7.7.1'e gore siniflandirilan kutular ve mahfazalar (Class Ha)

Madde 7.7.1’e gére siniflandirilan, bosluklu
duvarlarda kullanilacak kutularda ve
mahfazalarda, kutuyu ve mahfazayi bosluklu
duvarlara tespit etmek igin uygun diizenler
bulunmalidir.

1212

Madde 7.7.2'ye gore siniflandirilan kutular ve mahfazalar (Class Hb)

1213

Kablo salmastra girigi

Tork testi: metal gubul ile temin edilen salmastralar, Cizelge 10'da belirtilen bir tork
ile 1 dakika + 5 saniye boyunca, 10 defa sikistirilir ve gevsetilir.
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- deney gubugunun ¢apl (MM) ...cccovvrerinnenns

- malzemenin tipi (metal / yalitkan) ....................

~1ork (NM) oapbiniatinnesisliausnninabaums

Deneyden sonra: hasar olmamasi

12.14

Borular igin girigleri (¢ikislari) veya agikliklari olan kutular ve mahfazalar

Madde 7.3.4'e gore siniflandirilan kutular ve
mahfazalar ve Madde 7.3.6'da belirtilen konik
acikliklar Madde 12.14.1, Madde12.14.2 ve
Madde 12.14.3'teki deneylere dayanmalidir.

Madde 7.4.3'e gore siniflandirilan kutular ve
mahfazalar Madde 12.14.1 ve Madde
12.14.2'de deneyler dayanmall

12.141

Borular igin giris acikliklari olan mahfazalar: en

kiigiik boyutlu boru pargasina (100

2) N'luk bir kuvvetle 1 dakika + 5 saniye sure ile bastirilir

Deney sirasinda: borunun kutu igerisine daha
fazla girisi mUmkUn olmamaldir

12142

Madde 12.14.1’e gore yapilan deneyden sonra

cekme deneyi: En kiiglk boyutlu

boru (20 + 2) N'luk bir gekme kuvvetiyle 1 dakika siire ile eksenel olarak yiiklenmesi

Deney sirasinda: boru, mahfazanin girig
aciklidindan dolayr gevsememeli.

12.14.3

Giris agikliiginin biikilme geriimesine karsi da

yanikhhd: Bir parga boru (100 + 2)

N'luk bir sikigtirilabilir bir kuvvetle giris acikliginin igerisine sokulmali ve 3Nm'lik bir
blikme momenti ile yliklenerek deney (60 + 2) ° ‘lik bir aralikla alti farkli yénde

yapiimahdir.

Deney sirasinda: giris agikliginda, gevseme
veya hasar olmamali ve boru, giris agikhginda
kalmal.

12.15

Kutu ve mahfazalarin i¢ hacmi

Kutu veya mahfazanin ve her bir bélimiin i¢
hacmi dlgular

Kutunun yada mahfazanin hacmini arttirmak igin yapiimis bir yan hava

boslugunun / oyugun hacmi, bu yan hava bosl

uguna agllan agikligin en kiglk

boyutundan daha blyiik olmamak sartiyla bu boslugun derinligi kullanilarak

hesaplanir.

Olgme silindirinde,dnce ve sonra suyun
hacmi élglllr ve kutunun hacmi hesaplanrr. ...

12.101

Oyuklu duvarlarda kullanilacak mahfazalar,
kablolari veya cihazlari yerinde tutmak igin
donanimlara sahip olmali

12.102

Mahfazalar, imalatgi tarafindan belirtilen
yardimci donanimlarin (tamamen donatilan)
glvenli bir sekilde montajina ve baglantisina
izin vermek igin yeteri kadar bosluga sahip
olmalidir.

13

YASLANMAYA, KATI CiSIMLERIN VE SUYUN ZARARLI GIRISINE KARSI

KORUMAYA DAYANIKLILIK
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131

Yaslanmaya karsi dayaniklilik

13.1.1

Yalitkan ve kompozit kutular ve mahfazalar, sizdirmaziik malzemeleri, kademeli
rakor ve degistirilebilir membranlar, (70 + 2) °C'lik bir 1si kabini iginde (168 + 4) saat
boyunca tutulur, sonra (96 + 4) saat sureyle oda sicaklijinda tutulur.

Salmastralar Madde 12.13'te belirtilen
deneyde uygulanan déndiirme momentinin
Ucte ikisine esit bir déndirme momenti ile
SIIITANT). - s R

Daha buyik tork degeri, gerektug:nde dretici
tarafindan belirtilir (Nm) .. " e

Deneyden sonra: zararl bigim bozulmasi veya
benzer hasarlar gériilmemelidir

13.1.2

Giris agikliklarindaki kademeli rakor ve girig
membranlari ile koruyucu membranlar,
glivenli olarak tespit edilmeli ve normal
kullanimda olusan mekanik ve isil

zorlamalarla yerinden gikmamalidir

Numuneler Madde 13.1.1'de belirtildigi gibi i1sitma hicresinde (40 + 2) °C'de 2

saat +15 dakika siire ile bekletilir

Bu siireden hemen sonra IEC 61032'ye gére
11 nolu deney sondasinin ucu ile (30 -2) N
‘luk bir kuvvet, kademeli rakor ve/veya
membranlarin gesitli bolimlerine (5 + 1)
saniye stire ile uygulanir Deney sirasinda:
kademeli rakor ve/veya membranlarda, canli
boliimleri erisilebilir duruma getirebilecek
herhangi bir hasar bulunmamali.

Eksenel gekmeye maruz kalabilecek kademeli
rakor velveya membranlar: (30 -2) N'luk bir
eksenel kuvvetin (5 + 1) saniye boyunca
uygulanmasi. Deney sirasinda: kademeli
rakor ve/veya membranlarda, canli bolimleri
erigilebilir duruma getirebilecek herhangi bir
hasar bulunmamali.

Herhangi bir igsleme tabi tutulmamis, kademeli
rakor ve membranlarla donatiimig ayni
mahfazalar Uzerinde tekrarlanmasi

Deneyden sonra: zarall bigimbozulmasi,
gatlama ve benzer hasarlar olmamali.

13.1.3

Madde 7.5.2 ve Madde 7.5.3'e gore
siniflandirilan, kutularin ve mahfazalarin girig
acikliklarindaki kademeli rakor ile girig
membranlari: ortam sicakhginin digmesi
durumunda, kablolarin girigine izin vermeli.

Mahfazaya, herhangi bir yaslandirma iglemine

tabi tutulmamis, kademeli rakor

ve/veya membranlar takilarak, 2 saat siireyle buzdolabinda tutulur.

Deney sicakhgi (°C)

Sartlandirmadan hemen sonra: korlestirilmis
herhangi bir kademeli rakor ile girig
membranlarinin delinmesi ve kablolarin

sokulmas! mumkin olmalidir

TRF No. IEC60670 24B 15/24
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Deneyden sonra: zararli higbir bigim
bozulmasi, ¢gatlama veya benzer hasarlar
gorilmemelidir

13.2

Kati cisimlerin girisine kars! koruma

Mahfazalar, beyan edilen IP kodu ile uygun
olacak sekilde, en az IP 3X koruma
derecesini saglamali:

IP40

Normal kullanim sirasinda bir alet
kullaniimaksizin agilabilecek bir kapi veya
menteseli kapag! bulunan mahfaza olmasi
durumunda IP20'lik en kiiglk derece kapi
veya menteseli kapak agildiktan sonra
surdurilmelidir

Mahfazalar, imalatginin talimatlarina gore, vidall salmastra veya kademeli
kullanimdaki gibi monte edilir:

rakorlari ile monte edilmig kablolari ile normal

- kablo tipi, en kiigik anma kesit alani (mm?)..

- kablo tipi, en kigiik anma kesit alani (mm?)..

Vidali salmastra veya kademeli rakorlari olan mahfazalar, imalatgi tarafindan

belirtildigi gibi, boru ile donatilir.

- en kiclk gap veya boyut (mm) .......ccoccvvennenne.

- en blylik ¢ap veya boyut (mm) ......................

Kutunun kapagi veya kapak levhasindaki
tespit vidalari, Madde 12.9'daki deneyde
kullanilan Cizelge 4'te belirtilen degerlerin
2/3'line esit bir dondirme momenti ile sikilir
N e T

Imaltg tarafindan belirtiimesi durumunda,
daha buytik tork degerleri uygulanabilir. (Nm)

- IP5X: deney IEC 60529, kategori 2'ye uygun
olarak, varsa bosaltma delikleri agilmadan
yapilir.

- IP<4X: deney probu bosgaltma delikleri
haricinde herhangi bir delikten gegmemelidir

- IP=4X: deney probu bosaltma deliklerine
uygulandiginda gerilimli bélimlere
erisilememelidir

- IP5SX: toz tim ig ylizeyi kaplamamalidir

- IP6X: kutu veya mahfaza igerisine toz
girmemelidir

133

Suyun zararl girisine karsi koruma

13.31

IP X0'dan daha ylksek koruma dereceli
mahfazalar, belirtilen IP koduna uygun olarak
suyun zararli girigine kargi koruma
o715 b A it e A s SO, Sy o

IP40

Mahfaza boyutlan referans diizlem S (mz) /
cevre (m)...

TRF No. IEC60670_24B 16/24
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Siva Ustl, siva alti veya siva igi mahfazalara, IEC 60529'daki uygun deneyler
asagidaki deney sartlarinda uygulanir:

- madde 13.3.2 ve 13.3.3'e gore, boyut S <
0,04 m?veyagevre<0,8 m

- madde 13.3.2 ve 13.3.4’e gore, boyut S
> 0,04 m? ve cevre > 0,8 m according to

Vidali salmastralari veya kademeli rakorlari olan mahfazalar, imalatgi tarafindan
belirtilen kablolar ile donatiimalidir:

- kablo tipi, en kiiglik anma kesit alani (mm?)

- kablo tipi, en biyiik anma kesit alani (mm?)

Vidali salmastralari veya kademeli rakorlari olan mahfazalar, imalatg tarafindan
belirtilen borular ile donatiimalidir::

- en kiglk ¢ap veya boyut (mm).....................

- en blyilk gap veya boyut (mm)..........cccu......

Kutu kapag: veya kapak levhasindaki tespit
vidalari, Madde 12,9'da deneyde kullanilan,
Gizelge 4'te verilen degerlerin 2/3'line esit bir
doéndirme momenti ile sikilir (Nm)..................

13.3.2

Siva Ustl mahfazalar, normal kullanimdaki
gibi monte edilir.

Siva alti ve siva igi mahfazalar bir deney duvarina tespit edilir:

- imalatginin talimatlarina gore

- sekil 5'e gore

Mahfazalar, Uretici tarafindan beyan edilen ,en
blylik ve en kiguk kesit alanli iletkenlere
sahip kablolar ile donatilir. ...........cccocovvveenernnnne.

IPX3 ve IPX4 mahfazalar: IEC 60529'deki
salinim yapan tipin (Sekil 4) veya plskirtme
memesinin (Sekil 5) kullanilmasi.......................

13.3.3

Deneyden hemen sonra mahfaza igerisinde
0,2 ml x S (cm?)'den fazla su olmamalidir (ml)..

Deneyin tamamlanmasindan sonra 5 dakika
icinde Madde 14.3'de belirtilen elektrik
dayanim deneyine dayanmalidir

13.34

Deneyden hemen sonra gosterge kagidi hala
kuru kalmalidir.

14

YALITIM DIRENCI VE ELEKTRIK DAYANIM

141

Madde 7.1.1 ve Madde 7.1.3'e gore
siniflandirilan mahfazalarin yalitim direnci ve
elektriksel dayanimi yeterli olmali.

Numuneler ,badil nemi %91 ile%95 , sicakligi 20 °C ile 30 °C arasinda olan
sogutma hicresinde asagidaki siirelerde tutulur:

- IPXO0 olarak siniflandirilan mahfazalar 2 giin
(48 saat)

1 e~
LGl ON g,

~
=
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- IPX0'dan blyiik korumasi olan mahfazalar --
7 giin (168 saat) ’
Bu islemden sonra higbir hasar G
gorilmemelidir.
14.2 500 V d.c.gerilim uygulanmasindan 1 dak. G
Sonra dlgllen yalitim direnci Cizelge 14.2'ye bakiniz
14.3 Elektriksel dayanim: 1 dak. siireyle ac gerilim G
uygulanmasi Cizelge 14.3'ye bakiniz
15 MEKANIK DAYANIM
Kutular ve mahfazalar yeterli mekanik G
dayanimda olmalidir
151 Diistk sicaklikta vurma deneyi -
Madde 7.2.3.1'e gore siniflandirilan beton igerisinde kullaniimasi amaglanan, -
metal olmayan kutularin ve mahfazalar: Sekil 8'de belirtilen vurma deney aparati
numune ile birlikte asagidaki sicakliktaki bir sogutucuda 2 saat + 15 dakika
sireyle tutulur
- Madde 7.5.1'e gore siniflandirilan -
mahfazalar (-5 + 2) °C
- Madde 7.5.2'ye gore siniflandirilan o
mahfazalar ( -15 + 2) °C
- Madde 7.5.3'e gore siniflandirilan -
mahfazalar ( -25 + 2) °C
Numuneler Gzerine 100mm yiikseklikten, 1 -
kg'lik agirlik, 5 defa dusurildigine hasar
olmamali.
152 Sikistirma deneyi -
1521 Numuneler sert diiz agactan iki levha arasina yerlestirilir, (500 £ 5) N'luk bir -
kuvvetle 1 dakika + 5 saniya sireyle yiklenir.
Deneyden sonar: hasar ve sekil ==
bozuklugu olmamal
156.2.2 Madde 7.7.2'ye gére siniflandirilan kutu ve mahfazalarin deneyleri inceleme -
asamasindadir.
15.3 Kutular ve mahfazalar igin darbe deneyi =
Numuneler, IEC 60068-2-75 (deney EHA)'da G
belirtildigi gibi darbe deney aparati ile 259 g'a
esit bir kitle ile darbelere tabi tutulur Cizelge 15.3'e bakiniz
Madde 7.5.2 ve Madde 7.5.3'e gore siniflandirilan kutulara G
- Madde 7.5.2'ye gore siniflandirilan kutular, --
- Madde 7.5.3' gore siniflandirilan kutular (- G
Deneyden sonra: hasar olmamali G
15.101 PD mahfaza, beyan edilen kendi IK koduna SN 4,
gére harici mekanik darbeye karsi koruma WW
derecesi saglamalidir. [SE
ka- o ’\E\
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16 ISIYA DAYANIKLILIK
16.1 Akim tasiyan boélimleri konumunda tutmasi gereken yalitkan malzemeden
bolimler

Akim tasiyan bolimleri ve/veya topraklama -
devresini konumunda tutmasi gereken

yalitkan malzemeden bolimler: IEC 60695-
10-2'ye gore bilya baski deneyi, (125 + 2) °C

sicaklikta, (60 +5) dakika siireyle Cizelge 16.1-16.2'e bakiniz
16.2 Akim tagiyan boélimleri konumunda tutmasi gerekmeyen yalitkan malzemeden
bolimler
Akim tasgiyan bolimleri ve/veya topraklama G

devresini konumunda tutmasi gerekmeyen
yalitkan malzemeden bolimler, bunlarla
temasta olsalar bile Madde 16.1'e gore bilya
baski deneyine tabi tutulurlar, fakat (70 + 2) °C
sicaklikta Cizelge 16.1-16.2'e bakiniz

Madde 7.6.2'ye gore siniflandirilan siva -
altina monte edilen mahfazalarin yalitkan
malzemeden bélimlerine Madde 16.1'e gore
bilya baski deneyi yapilir, fakat (90 + 2) °C
sicaklikta Cizelge 16.1-16.2'e bakiniz

16.3 Madde 7.7.2'ye gore siniflandirilan kutu ve mahfazalarin yalitkan bélimleri =

12 YUZEYSEL KAGAK YOLU UZUNLUKLARI, YALITMA ARALIKLARI VE

SIZDIRMAZLIK BILESIGINDEN GEGEN UZAKLIKLAR

Yuzeysel kagak yolu uzunluklari, yalitma
araliklari ve sizdirmazlik bilesiginden

gegen uzakliklar, gizelgede gosterilen o
degerden daha kiiciik olmamalidir. Bakiniz ekli Gizelge 17

18 YALITKAN MALZEMENIN OLAGANDISI ISI VE YANMAYA KARS!
DAYANIKLILIGI

IEC 60695-2-11 Madde 4 ila Madde 10'a gore G
kizaran tel deneyi Cizelge 18'e bakiniz

19 YUZEYSEL KAGAKLARA KARSI DAYANIKLILIK

IPX0'dan daha yiksek koruma dereceli --
kutular ve mahfazalarin canli boliimleri
konumunda tutan yalitkan malzemeden
boélimleri:PTI 175, 50 damla, IEC 60112'deki
A gozeltisi Cizelge 19'a bakiniz

20 KOROZYANA KARSI DAYANIKLILIK

TRF No. IEC60670_24B 19/24
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Deneyden gegirilecek bolimler, yag giderici bir maddeye (10 + 1) dakika siire ile &=
daldirilarak yaglar ¢ikarilir. Amonyum kloririin sudaki %10 ¢ozeltisine (10 + 1)
dakika sire ile daldirilir, Neme doymus bir hava ihtiva eden bir kutuya dakika +
1dakika stire ile yerlestilir (100 + 5) °C'luk sicakliktaki bir 1sitma hiicresinde (10 +
1) dakika sire ile kurutulur.
Hig bir pas izi gérilmemelidir -
21 ELEKTROMANYETIK UYUMLULUK (EMC)
Deney gerekli degildir. =
101 MAKSIMUM GUG HARCAMASI KAPASITESININ DOGRULANMASI (Pae)
Madde7.101.1 ve Madde 7.102.1'e gore olan G
mahfazalar, Madde 8.101'e goére beyan edilen
glic (Pge) harcamasi degerini saglamali. Cizelge 101'e bakiniz.
102 SICAKLIK ARTISININ DOGRULANMASI
Madde7.101.2 ve Madde 7.102.2'e gbre olan G
mahfazalar, retici tarafindan beyan edilen en
agir konfigtirasyon ile donatildiginda, kabul
edilebilir bie sicaklik artigina sahip olmali. Cizelge 102'ye bakiniz.
1.4 GIZELGE: Topraklama baglant: uglarindaki vidalanin mekanik dayamiklihg
Deneyden gegirilen bolim Vida disinin Sutinao 4— Gicoice Uygulanan tork — Hasar
(6rnegin kapak tuttturma aparati) gapi(mm) (I, 11, 11l or IV) Cizelge 4 (Nm) | olmamali
llave bilgiler:
12.9 GIZELGE: vidalanin mekanik dayaniklihg:
Deneyden gegirilen bélim Vida diginin | Sttunno— | Uygulanan tork | - Uygulama | ..
(6rnegin kapak tuttturma aparati) | capr  (mm) Gimige 5 oy o olmamali
(I, 11, Mor V) (Nm) (5/10)
Ray tespit vidasi 4,8 Il 1,8 5 G
Ust kapak sabitleme vidasi 12,1 ] 4 5 G
Kutu sabitieme vidasi 52 I 2 5 G
llave bilgiler:
i ) ’
14.2 CIZELGE: Yalitim direnci _.-".'}:'3:"..‘/4 W I
Deney gerilimi uygulanan bolimler: Olglilen (MQ) isteneri"ﬁld_z_i) M-
TRF No. IEC60670 24B 20/24 SN
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Dis plastic yiizey ile i¢ plastic ylizey 500 GQ 5 MQ
llave bilgiler: '
14.3 CIZELGE: Elektriksel dayaniklilik
S — g ey Aatlama/delinme
Deney gerilimi uygulanan boltimler: Deney gerilimi (V) (Evet/Hayir)
Disg plastic ylzey ile i¢ plastic yiizey 3750 H
llave bilgiler:
15.3 CIZELGE: darbe deneyi
Cizelge 7'ye gore Bsliim basin
i a toplam
deneyden gegirilen WHRE s Diisme yiiksekigi
bolumler Cizelge 8 (mm) yorumliar
(A B,C,D,E,F,G) Cizelge 10
A 5 100 G
F 4 400 G
llave bilgiler:
16.1-16.2 | GiZELGE: yalitkan malzemelerin bilya baski deneyi
IZIry VETIER T2 GADT UMY 2o s resns cstr o iasns s sassaavaizns 3 <2mm —
Deneyden gegirilen bélim Deney sicakligi (°C) Iz gapt (mm)
Di s kapak kilit plastigi 70 0,18
Di s plastik kapak ylzey 70 0,32
| ¢ plastik kutu ylzeyi 70 0,22
Di s plastik kutu ylizeyi 70 0,24
llave bilgiler:
18 GIZELGE: kizaran tel deneyi
Gorllebilen
Mabsime Deney alev veya Alev ve | Ipek kagidin
Deneyden gegirilen bolim e a1 sicaklig devam eden | parlama | tutusmasi
(°C) kizarma suresi | (Evet/Hayir)
(Evet/Hayir)
Mahfaza Yiizeyi Termoplastik 650 H 0 H
llave bilgiler:
19 CIZELGE: yiizeysel kacaklara dayanilihk
TRF No. IEC60670 24B 21/24
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SRV atlama /
Deneyden gegirilen bolim | Malzeme tasarimi Deney(f\?)e P delinme
(Evet/Hayir)
llave bilgiler:
101 CIZELGE: En biiyiik gii¢ dagitim kapasitesinin dogrulanmasi (Pde)
Model
En biylk giic dagitim kapasitesi agagidaki sekilde dogrulanir:
Madde 7.2.1 ve Madde 7.2.3'e uygun mahfazalar G
- Madde 7.2.1'e uygun mahfazalar, ireticinin beyan -
ettigi sekilde monte edielerek
-Madde 7.2.2'ye uygun mahfazalar en az 19 mm G
kalinlikta siyah boyali kontrplak (izerine monte
edilerek
-Madde 7.2.3.1'e uygun mahfazalar beton bir duvar -
igine monte edilerek
Beton icine olanlar digindaki montaj sartlar ( uygun G
Pde degeri ve montaj sartlari dokiimanlarda verilmeli.)
Rezistor(ler)in konumu (Sekil 103 /104 / 105) ....... : el
K’;’gﬁrr::?n Olglilen gii¢ |  Beyan | Olgiilen giig | Hasar veya
Model- Madde Modil sayisi | esistor{lerin)in dagitimi edilen giic | dagitimi @ | deformasyon
sayis| (W)™ (Pae) (W) > Pye(Y/N) | olmamasi
32441009 1 1 65 19 G G
Madde 101
llave bilgiler:

(M kararh sartlar olustugunda erisilebilir en sicak bolimun sicaklik yiikselmesi < 30 K
(2) bir sonraki en kigciik ondalik sayiya yuvarlanmis deger

102 TABLE: Sicaklik artisinin dogrulanmasi
Sicaklik artisi, asagidaki sekilde diizenlenmis bir mahfaza ile yapilir:

- Madde 7.2.1’e uygun mahfazalar, ureticinin -
beyan ettigi sekilde

-Madde 7.2.3.1'e uygun mahfazalar beton bir duvar --
icine monte edilerek

-Madde 7.2.2'ye uygun mahfazalar en az 19 mm --
kalinlikta siyah boyall kontrplak tizerine monte
edilerek

TRF No. IEC60670 24B 22/24
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- beton igine olanlar disindaki montaj sekillleri -
(dizeltme faktori ve montaj sartlar dokumanlarda
AT o e SR R i e e b e e S :

Beyan akimi (A) ... s [ -

Numune, kendi beyan akimi (In) ile yuklemr Bu
akim, bu devrelerin her biri Cizelge 102'de
belirtildigi gibi beyan farklilik faktori ile garpilan
kendi beyan akimi ile yliklenecek bigimde ¢ikis
devrelerinin mimkin olan en kiiglik sayisi arasinda

dagitiimalidir. lout:
Olgiilen en biiyiik I
oo - . | lzin verilen sicaklik
Erigilebilir dis mahfazlar ve kapaklar sicakhk )(f:é;(selmesl yiikselmesi (K)

ilave bilgiler:

Numune Cihazin Fotograflar

9'lu Si va ustu

1M 136 17 1 e 1dg w1 1w

MG e T o1 e 150 151 15 183 984 155 156 157 158 1581600 61 982 163 164 165 166 16T 16
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IEC 60670-24TEST RAPORU EKIi
AVRUPA GRUP FARKLILIKLARI VE ULUSAL FARKLILIKLAR
Kutular ve mahfazalar — Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarinda kullanilan elektriksel amagli
yardimci donanim igin
Bolum 24: Koruma diizenleri ve benzeri giic tiiketen diizenlere ait mahfazalar igin 6zel kurallar
Farkhliklanin baglandigi ..................  EN 60670-24:2013 used in conjunction with
EN 60670-1:2005 + corr.2010
Ek Form No. ..............ccceeeeeeeveeeeee.:. EU_GD_IEC60670_24B
Ek Orijinali.....cccccceiicninscnicrssnsscenenn:. - IMQ S.p.A.
AAEBkonnnmannnmnmnssannt—2014-01
Copyright © 2010 IEC System for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment
(IECEE), Geneva, Switzerland. All rights reserved.
Clause Requirement + Test Result - Remark Verdict
CENELEC ORTAK DEGISIKLIKLER (EN)
2 REFERANSLAR
Ek ZA'ya bakiniz g
3 TANIMLAR
3.101'deki BE'yi siliniz 22
7 SINIFLANDIRMA
Cizelge 1'deki 7.7.1,7.7.2,7.721ve 7.7.2.2 —
siniflandirmalari gikarilacak
Cizelge 1'in sonundaki notlar siliniz Ek ZB'ye bakiniz St
8 ISARETLEME
8.101 3. noktadan sonraki tire'deki "accompanying the |Provided by ...... G
enclosure" ifadesini siliniz
11 TOPRAKLAMA DUZENLERI
11.2 Altmaddeyi siliniz —_
12 YAPILIS
12.2 NOT’daki “en az 5 mm” ifadesini “ en az 2 mm" mm G
ifadesi ile degistiriniz. e
125 2. paragraftaki’ ve/veya IEC 60981" ifadesini 7 Al
siliniz /;}\K“f,
o S
TRF No. [EC60670_24B 1/4 \-i 3,-5 > 3
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NOT 2'deki HOLLANDA ifadesini siliniz. Ek ZB'ye bakiniz te
129 NOT u siliniz Ek ZB'ye bakiniz <eil
12.10 Bu altmaddedeki metni asagidakilerle degistiriniz:
Bosluklu duvarlar igin kullanilanlar disindaki siva G

alti tip kutularda ve mahfazalarda, duvara uygun
olarak takilmalari igin belirgin bir sekilde tespit
dizenleri bulunmaldir.

Kutunun veya mahfazanin yer degistirmesini G
onleyen, vidalarin, ildve mekanik tasiyicilarin ve
belirgin bir sekildeki tasarim 6zelliklerinin yeterli
tespit diizenleri oldugu kabul edilir.

Ig hacmi 0,4 dms'den daha az olan kutularda ve mahfazalar

Kéagir duvarlara gdmiilecek kutularin ve mahfazalarin bolimleri igin numune, Sekil G
Z1'de gosterilen montaj blojuna monte edilir.
Sekil Z2'de gosterilen yardimcei diizen, numune
Uzerine monte edilir ve vidalar, Cizelge 4'te
verilen uygulanabilen momentin 2/3'line esit bir
momentle sikilir (Nm).

Daha sonra techizat, vidalarin eksenleri montaj G
dizlemine gére normal olacak sekilde, Sekil Z3'te
gosterilen bir cihazin montaj levhasina (A) tespit

edilir. (mm)
12.11 12.171'in bagliini asagdidaki ile degistirin: G
7.2.1.3'ye gore siniflandinlan mahfazalar G
Ik paragrafi asagidaki ile degistirin: G
"Madde 7.2.1.3’e gore siniflandirilan bogluklu G
duvarlarda kullanilacak kutularda ve
mahfazalarda, kutuyu ve mahfazay bosluklu
duvarlara tespit etmek igin uygun diizenler
bulunmalidir.."
1212 Bu altmaddeyi siliniz =
1213 Cizelge 5'i dedistiriniz (salmastralara 8 mm ve
daha Ustl gapa sahip test gubugu ile farkli moment e
degerleri uygulanmasi)
12.14 2. paragraftaki "veya |IEC 60981" ifadesini siliniz —
12.101 NOTu siliniz Ek ZB'ye bakiniz —
13 YASLANMAYA DAYANIKLILIK, KATI CISIMLERIN GIRISINE VE SUYUN
ZARARLI GIRISINE KARSI KORUMA
13.2 NOTu siliniz Ek ZB'ye bakiniz i
15 MEKANIK DAYANIM
15.1 3. paragrafi agagidaki ile degistiriniz. i -]
Numune, diisey gekic deney cihazi ile bir darbe @;“s L;" "‘3"‘
deneyine tabi tutulmalidir (Sekil 8). :ﬂl KA o
TRF No. IEC60670_24B 2/4 ) |y
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156.2 15.2.1'e atifi siliniz. =i
15.2.2'i siliniz =¥
16 ISIYA DAYANIKLILIK
16.3 Bu altmaddeyi siliniz =2
17 YUZEYSEL KAGCAK YOLU UZUNLUKLARI, YALITMA ARALIKLARI VE
SIZDIRMAZLIK BILESIGINDEN GEGEN UZAKLIKLAR
Gizelge 101'den sonraki ilk paragrafi asagidaki ile G
degistiriniz
“Uygunluk gbzle muayene ile, stiphe durumunda —
asagidaki bolumler arasinda élglim yapilarak
kontrol edilir.”
101 EN BUYUK GUC DAGITIM YETENEGININ (PDE) DOGRULANMASI
NOT 103’ siliniz =
EK ZB, OZEL MILL SARTLAR (EN)
1 Danimarka
Bu standart sadece, Ek AA'daki talimatlara gore GP --
mahfazalar igin kullanilabilir. Diger tip mahfazalar
icin mekanik ve elektriksel cihazlarin birlesimi DS
EN 60439-3'e uygunluk ile dogrulanir.
7 Danimarka, italya
Sadece 7.101.1 and 7.102.1'e gore siniflandirilan .
kutular kullanilabilir (GP mahfazalar)
Belgika, Almanya, Fransa, Yunanistan -
Sadece 7.101.2 and 7.102.2'e gore siniflandirilan =
kutular kullanilabilir (PD mahfaza)
9 ispanya
Kutular UNE 20451'de belirtilen standart foylere -
uygun olmal.
Bu foylerin bazilari vidalar da kapsar, glinki vidalar --
boyutsal bir sart olarak dustnulir.
11.4 Danimarka
Pek ¢ok eski binada topraklama iletkeni -
olmadigindan, toprak baglantisi gerektiren kutu ve
mahfazalar normalde kullanilamaz. P
125 Gek Cumbhuriyeti, Hollanda, Birlesik Krallik A fmi:
[ X< &
1 /é 3
TRF No. IEC60670_24B 3/4 K
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Anahtar veya priz takilmasi amaglanan kutularda
Madde 7.3.3'e gore girislerde, giriste yeterli

durduruculari olan agiklik/agikliklar bulunmaldir.

12.9

Gek Cumbhuriyeti, Hollanda

Siva alti tip kutular, metal giriglere sa hip olmali ve
ISO metrik disli metal vidalarla donatiimalidir.

Birlesik Kralhk

Kutularda, giivenligi saglayacak sekilde metal disler
bulunmalidir.

Dis agan veya dis kesen vidalara misaade edilmez.

12.101

Birlesik Krallik

Bu maddedeki metin uygulanmaz. Kablolar, tesis
sirasinda uygulanan sabitleme vasitalari kullanilarak
tesis edici tarafindan tutturulur.

13.2

Danimarka

Normal kullanim sirasinda bir alet kullaniimaksizin
agilabilecek bir kapi veya menteseli kapadi bulunan
mahfaza olmasi dl.frumunda 1P30'luk en kiiglk
derece kapi veya menteseli kapak acildiktan sonra
surduriimelidir

EK ZC A-sapmalar

Birlesik Krallik
{Elektrik, Guvenlik, Kalite ve Sireklilik Diizenlemeleri; S| ‘2002 2665'}

2. paragraftan sonra asagidakileri ekleyin.

This standard cannot be used in installations with a
230 V single-phase supply rated up to 100 A that is
under the control of ordinary persons.

Integration of mechanical and electrical devices into
an enclosure must be verified by compliance with BS
EN 60439-3

Maita (Electrical Accessories Regulations, 2004)

Birlesik Kralhk (UK Plug and Socket Safety Regulations, 1994)

BS 1363'e gore priz veya baglanti birimleri yerlestiriimesi amaglanan kutularda, BS
4662'ye uygun olarak, asagida belirtilen tespit merkezlerinde iki adet M 3,5 tespit
vidasi icin diizenleme bulunmalidir:

- takim priz veya baglanti birimi yerlestiriimesi
amaglanan kutular igin yatay veya diigsey merkez
hatlar Gzerinde 60,3 mm + 0,2 mm'lik merkezlerde
(mm)

- 2 takim priz veya baglanti birimi yerlestiriimesi
amaglanan kutular igin yatay veya diisey merkez
hatlar tizerinde 120,6 mm + 0,3 mm'lik merkezlerde
(mm) :

- 3 takim priz veya baglanti birimi yerlestiriimesi
amaglanan kutular i¢in yatay veya disey merkez
hatlar Gzerinde 180,9 mm + 0,4 mm’lik merkezlerde
(mm) :

TRF No. [EC60670_24B 4/4
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Address TSE Kalite Kampisi Cumhuriyet Mah. 2258 Sk. No: 10 H-Blok, Cayirova Tren Istasyonu Yam Gebze/ KOCAELI
Tel+90 (262) 723 15 26 Fax: +90 (262) 723 16 20 E-mail-elektrotekniklab@tse.orz, tr Web:www tse.org tr 276731
MUAYENE VE DENEY RAPORU i
TEST REPORT
Deneyi Talep Eden :  Elektroteknik Sektori Miidirlugi

(Belg. U=mani:OZKAN SAHIN)

(METAL KALIP SAN.VE TIC.A.S.: ISTIKLAL MAH.FEVZI CAKMAK CAD.NO.31
ESENYURT --ISTANBUL)

(Adi, Adresi, Sehir vb.)

Customer (Name Adress.City etc.)

Deney Talep Tarihi/No i 07.07.2015/132828
Order Date / No
Numunenin Tanum :  SIVA ALTI SIGORTA KUTUSU, NILSON , 32331012 , - , -, 4.00 adet

(Cins, Marka, Tip, Tir, Model vb.)
Sample Description(rype Mark Model eic.)

Numune Kabul Tarihi : 07.07.2015
Test ltem Receipt Date -

Deneylerin Yapildigi Tarih : 26.10.2015-23.11.2015
Date of Test

Uygulanan Standard / Metod : TS EN 60670-24:2013-06 Kutular ve mahfazalar — Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik
tesisatlarinda kullamilan elektriksel amagh yardimer donamim igin — Bolim 24: Koruma
diizenleri ve benzeri gig titketen diizenlere ait mahfazalar igin dzel kura. ..

Applied Standard/Method

Raporun Sayfa Sayisi : 24 ( 4 sayfa ek)
Number of pages of the report ’
Agiklamalar :

Remarks

Yukarida tanimlanan numune i¢in laboratuvarimizda yapilan muayene ve deneylerden OLUMLU sonug alinmis olup, 6lg¢iim

sonuglan miiteakip sayfalarda verilmistir.
The sample described above Passed the applied tests. The test results are given on the following pages.

ON & e,

)
7
o> >

'h [~

hite/.  Tarih Deney & Kontrol Eden Onayla v
Seal’ < Date Person Reviewer ' App
)
LD O———
1 \¢ - : Bl Gk
-’.\,.y.ﬂ.;fl@. i Halit KURCENLI Safiye DEMIR Hilmi AN
Tekniker Teknik Sef Laboratu dirii
Bu rapor, hazirlayan laboratuvann yazili izni olmadan |} kopyalanip gogaltil z | ve mithiirsiiz raporlar gegersizdir.

Bu rapor, sadece deneyi yapilan numune igin gegerlidir ve “Uriin Belgesi” yerine gegmez.
Thix test report shall not be reproduced other than in fill except with the written permission of the laboratory. Text reports without signature and seal are not valid

This test repeort reg only tested samplefs), and shall not be wsed as Prodwer Certificare
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DENEY RAPORU
IEC 60670-24

Kutular ve mahfazalar — Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarinda
kullanilan elektriksel amacgh yardimci donanim igin

Boliim 24: Koruma diizenleri ve benzeri giic titketen diizenlere ait mahfazalar igin
ozel kurallar

RAPOTDIO. ... s rereisessssisisimsscimamdy | 28013

Rapor il oammnmmnmsnons s 28.11.2015

Toplam sayfa sayisl ..........ccccvcvvenne.. 24+ 4 EK

Talepeden..............ccccceeeevveeneenee.. . Metal Kalip San. ve Tic. A s.

Adres.......cccoocvvvivvreiisisieianeene. - IStiklal Mah, Fevzi gakmak Cad. No:31 Esenyurt/ISTANBUL

Deney spesifikasyonlan:

Standart ..o . [EC 60670-24: 2011 (Second Edition ) to be used in conjunction with
IEC60670-1: 2002 (First Edition) + A1:2011

Deney prosediri ............coocceevveeeee.. . CB

Standart dig| deney metodu........... : N/A

Test Report Form No. ....................:. |EC60670_24B

Test Report Form(s) Originator........: IMQ

Master TRF ..o . Dated 2012-05

Copyright © 2004 EC System for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment

(ECEE), Geneva, Switzerland. All rights reserved.
Bu TRF, ticari amaglar diginda, ECEE' ye bilgi verildigi siirece, kismen veya tamamen gogaltilabilir. Bu gogaltmalardan dolayi
olusabilecek hata ve yaralanmalardan IECEE higbir sorumluluk kabul etmez.

Bu TRF IECEE (yesi olmayanlar tarafindan kullanildiginda, IECEE / IEC logosu ve CB semasina atif rapordan
gikartiimalidir.

IECEE 02’ ye gére bu rapor, akredite edilmis bir CB test laboratuvan tarafindan imzalanmadikga ve milli
belgelendirme kurulusunun yayinladigi bir belgenin eki olmadikga, CB test raporu olarak kullanilamaz.

Deney numunesinin tanimi...........: Sigorta Kutusu

MAKE......connnminanisana s | NILSON

Uretici.........ooveverriecciciseceeeee - Metal Kalip San. ve Tic. As.

Model/Tip reference....................... 12'i Siva alti -32331012

Beyan degerleri..........cc.cccccevvvveeeenn. - Pde 20 W, 400 V, IP40 YALITKAN
TRF No. IEC60670 24B 2/24
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Deney proseduri ve deney yeri:

X

CB Deney laboratuvari:

TSE DKMB Elektroteknik Laboratuvari Gebze Mudurligu

Doy youll adres. .. ..o v wmisiinipuias s

Gebze /| KOCAELI

Cumbhuriyet Mah. 2258. Sok, Cayirova Tren Istasyonu Yani

Deneyi yapan (isim + imza)

Onaylayan(isim + imza)...................... :

Halit KURGENLV%/'

8

Safiye DE!;!IR

LY
Hilmi AKDOGAN M{

[N

[J | Deney prosediirii: TMP v
Deney yeri/ adres...............cccocovvviviciivinnnn &

Deneyi yapan (isim + imza)................ :

Onaylayan(isim + imza)...................... :
(J | Deney prosediirii: WMT
Deneyyeri/adres................ccccoeeeeenniinnin

Deneyi yapan (isim + imza)................ !

Tanikhk eden(isim + imza).

Onaylayan(isim + imza)..................... :

O

Deney prosediirii: SMT

Deney yeri/adres...............cccoeoeiviicniinn

Deneyi yapan (isim + imza)

Onaylayan(isim + imza)..................... :

Supervised by (isim + imza) ........... :

TRF No. IEC60670_24B
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Eklerin listesi (herbir ekin toplam sayfa sayisi ile birlikte):

Deney 6zeti:

Numune model no: Yapilan deney (Deney adi ve maddesi):

NILSON 12'li Siva Alti TiUm deneyler uygulanmistir.

Ulusal farkhihlara uyum o6zeti
Adreslenmis iilkelerin listesi

<] Bu riin TS EN 60670-24:2013-06 Kutular ve Mahfazalar sartlarini saglar.

isaretieme plakasinin kopyasi

el L R T T R R e e e

NN EE R WATI TR
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Deney numunesinin 6zellikleri.....................ccccoeeee. ;
71 Malzemenin niteligi (d 711 Yaltkan
[J71.2  Metal
(0713 Birlesik
7.2 Montaj metodu K721 Siva alti, siva igi veya gémdilii
4 7.2.1.1 Yanici olmayan duvarlar,tavanlar veya désemeler
O 7.2.1.2 Yanabilir duvarlar,tavanlar veya désemeler
[l 7.2.1.3 Bosluklu duvarlar, bosluklu tavanlar veya boslukiu
désemeler veya mobilya
(] 722  Swa iistii montaj
O 7.2.2.1 Yanici olmayan duvarlar, tavanlar, dosemeler veya mobilya
O 7.2.2.2 Yanabilir duvarlar, tavanlar, dégsemeler veya mobilya
B 723 Yerlegtirme:
X 7.2.3.1 Dokim iglemi sirasinda beton igerisine montaj igin uygun
(Madde 7.6)
O 7.2.3.2 Beton igerisi harig tiim montaj tipleri igin uygun
7.3 Girig (Cikig) tipleri ] 731 Sabit tesisatlarda kullanilan kilifli kablolar igin girisleri olan
Cl 732 Biikulgen kablolar igin girigleri olan
(1733 Diiz veya oluklu borular igin girigleri olan
[J]734 Disli borular igin girigleri olan
(735 Diger tip iletkenler/ kablolar veya borular igin girisleri olan
(] 736  Ackhdi olan
K 737 Girisleri olmayan: Giris agikliklari montaj sirasinda yapilanlar
7.4 Sikistirma diizenleri (J741 Kablo tutuculu
(] 742  Kablo tesbit elemanli
(] 7.4.3  Biikiilgen borular igin sikistirma diizeni olan
(X] 744  Sikistirma diizeni olmayan
7.5 Montaj sirasinda en (07514 -5°Cto+80°C
distk ve en yiiksek
5|c$akllklar y (J752 -15°Cto+60°C
X 753 -25°Cto+60°C
76 Dokum iglemi siresinde |[X] 7.6.1  +60°C
en blyiik sicakliklar
Y (0762 +90°C
7.7 Madde 7.2.1.3'e gore gJv771 Sinif Ha
oyuklu duvarlar ile ; i 2 4 i
benzerleri igin kutular ve Ll7.7.3 Oyuklu duvarlara monte edilen bolimlerin koruma derecesine gére:
mahfazalar IP20
17 7.7.3. >IP2X
2
7.8 Donanimi kutulara tespit |[T] 7,81 Vidalarla birlikte temin edilen kutular
etmek igin dlizenler
[ 7.8.2 Vidalarin takiimasi amaglanan kutular
(] 7.8.3 Kancalarin takilmasi amaglanan kutular
[J 7.8.4 Diger diizenlerin takilmas: amaglanan kutular
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7.101 |Bos mahfaza 7.101.1 GP mahfaza:
(] 7.101.2 PD mahfaza
7.102 |Basit mahfaza X 7.102.1 GP mahfaza .
(J 7.102.2 PD mahfaza

Muhtemel deney hiikiimleri:

Bu deney bu numuneye uygulanmaz......................... —~(UYGULANMAZ)
Deney sonucu Uygundur............ccivveenieininmineese st G (Gegti)

Deney sonucu uygun degildir..............ccooceveerrcenennnnn K (Kaldr)

O T :

Deney numunesinin alinma tarihi............c..cccoeevivinnnenn, : 07.07.2015

Deneylerin yapildigi tarihler............cccoeeovinciiievcneneen, : 26.10.2015-23.11.2015

Genel uyaniar:

Bu raporda sunulan bitiin deney sonuglari yalnizca deneyden gegirilen trin ile ilgilidir.
Bu rapor, deney laboratuvarinin yazili onayi olmadan kismen ¢ogaltilamaz.

“ agiklamaya bakiniz" ifadesiyle, raporun ekinde sunulan agiklamaya atif yapiimaktadir.

“ ekli tabloya bakiniz" ifadesiyle, raporun ekinde sunulan tabloya atif yapiimaktadir.

Bu raporda ondalik ayirici olarak [ virgiil / (] nokta kullaniimigtir

Manufacturer’s Declaration per sub-clause 6.2.5 of IECEE 02:

The application for obtaining a CB Test Certificate
includes more than one factory location and a
declaration from the Manufacturer stating that the
sample(s) submitted for evaluation is (are)
representative of the products from each factory
hanbesnprovided - ] Yes [] Not applicable

When differences exist; they shall be identified in the General product information section.

Fabrika(lar)in adi ve adresi:

Genel iiriin bilgileri:

NILSON

12'i Siva alti -32331012
Pde 20 W, 400 V, IP40 YALITKAN

TRF No. IEC60670_24B 6/24
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8 ISARETLEME

8.1 Govde koruma mahfazalari agagidaki bilgilerle isaretiemeli:

a) Imalatgi veya sorumiu saticinin adi, ticari markam G
veya markaigareti....sinmmsnnnmassaainnig :

B) 1Pz 3K VeIVEE 1P 2 X0 ..o svsnaimmmsomsmosionss : |1IP40 G

@

IP kodu mahfazanin digina isaretlenmeli

IP derecesi kap! veya kapak agildiktan sonra de G
devam ediyorsa, IP kodunun kapi veya kapak
acildiktan sonra gérllebilir olmasina izin verilir

Minimum P20 korumasi, kapi agikkken de -
saglaniyorsa, IP kodunun kapinin arkasina
isaretlenmesine izin verilir.

c) toplam yalitim igin sembol(uygulanabilirse).....: -

d) ) tip tasarimi, referans numarasi veya katalog G
numarasi

e) sadece notr baglantisi igin amaglanan baglant G
ucunun N harfi ile isaretlenmesi..........................

®

f) koruyucu iletken baglanacak baglanti ucunun
topraklama sembolii ile isaretlenmesi..................

g) beyan gerilimi (V) ...ccoveerecireciecieciecciececeeeies : |aoov

h) beyan akimi (7.101.2 ve 7.102.2'deki mahfazalar):

RN RN

i) standart referans numMarasi...........cccccoeveecvceicninne :

j) 90°C olmas! durumunda insaat iglemleri -
sirasindaki en ylksek sicaklik ............ccceeeveicrnianns '

k) Madde 7.3.7'ye gore siniflandinlan kutular ve
mahfazalar igin montaj sirasinda yapilabilen g|r|§lerle
ilgiivgereklibildilernolo mukoas lmenes). sl ol iy :

1) GP mahfazalar igin en bilylk gl dagltma G
yetenegi (7.101.1 ve 7.102.2). .. N VE

m) Madde 7.7'ye gore smlﬂandlrllan mahfazalar -
icin i¢i bos duvarlarda kullanabilirlik,

n) Varsa karsilik gelen boyut foyd. -

p) Asagidaki isaretler; G

-Madde 7.101.1 ve Madde 7.102.1'e gore G
siniflandirilan mahfazalar igin “GP” isareti

-Madde 7.101.2 ve Madde 7.102.2'e gore --
siniflandirilan mahfazalar igin “PD” isareti

TRF No. [EC60670_24B 7/24 \
LAB-D-FR-36/15.08.2014-0




@

MUAYENE - DENEY SONUCLARI

DENEY LAB. MERKEZI BASKANLIGI ELEKTROTEKNIK LABORATUVARI
HEADSHIP OF TSE TEST LABORATORIES CENTRE ELECTROTECHNICAL LABORATORY

TEST RESULTS

276731 /11-15

8.2

Isaretleme dayanikli ve okunabilir olmalidir

15 saniye suyla ve 15 saniye petrol ispirtosu ile
ovularak isaretlemenin dayaniklilik deneyi

Deneyden sonra: isaretieme hala okunabilir
olmalidir.

8.101

Kullanma talimati ve/veya dokiimanlarda istenen bilgil

Amagclanan koruma derecesini elde etmek igin
kullanilacak vasitalarla ilgili uygun bilgileri
saglamall,

QIO O] O|®

Uretici, montaj igin gerekli talimatlari vermeli

- Madde 7.101.1 ve Madde 7.102.1'e gore
siniflandirilan mahfazalar igin imalatgi, mahfaza ile
birlikte verilen dokiimanlara tesis igin gereken
talimatlari

-Madde 7.101.2 ve Madde 7.102.2'ye gore
siniflandirilan mahfazalar igin imalatgi, mahfaza ile
birlikte verilen dokiimanlara uygun montaj ortamina

ore tesis icin gereken talimatlari

BOYUTLAR

Kutular ve mahfazalar, varsa, standard foylere

uygun olmalidhe.......coumanamannibansm. Eke bakiniz

10

ELEKTRIK GARPMASINA KARS| KORUMA

Kutular ve mahfazalar, imalatgi talimatlarina
uygun olarak normal kullanimdaki gibi
yerlestirilip monte edildiginde:Gerilimli
béluimlere erisilememelidir.

Mahfazalar, IEC 61032'ye gore 20 N'luk bir
kuvvetle en az 1 dakika uygulanan 11 nolu
deney sondasi ile deneyden gegirilmeli

Madde 7.1.1 ve Madde 7.1.3'e gore,
termoplastik veya elastomerik malzemeden
yapilan bélimleri olan tim mahfazalar, IEC
61032'deki 11 nolu deney sondasinin ucu ile
dogrudan uygulanan bir kuvvete 35 °C + 2
°C'de 1 dakika stireyle tabi tutulmali

10.101

Mahfazalar, imalat¢inin talimatinda
gosterilen gerekli vasitalarla tamamlanmig
olarak ve varsa pencere acikhigi/agikliklar
imalatg tarafindan teslim edilen kor tapalar
ve/veya imalatgi tarafindan belirtilen driin
numuneleriyle tamamen doldurulmus olarak
deneye tabi tutulur.

Mahfazalar normal kullanimdaki gibi
yerlestirilip monte edildiginde IP > XXC'ye
sahip olmali

Toplam yalitimli mahfazalar, normal kullanimdaki gibi yerlestirilip monte edildiginde:

TRF No. IEC60670_24B 8/24
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a) yalitkan malzemedeki gdmme cihazlarin
tamamini kaplamali

b) iletken bélimler tarafindan delinen bélim
olmamali

c) koruyucu devreye bagli iletken bolim
(plaka, kapak veya gerceve gibi) olmamali

Mahfazalar, IEC 61032'ye uygun C deney
sondasiyla 3 N'luk bir kuvvet 1 min siireyle
uygulanarak deneye tabi tutulmall

Termoplastik ve elastomerik malzemeler Madde 7.1.1 ve 7.1.3'ye gore, IEC 61032,
C deney probu ile (35 + 2) °C'de ilave deneyden gegirilir:

- yalitkan malzemenin zayiflayarak glivenligin
bozulabildigi, membranlar ve benzerleri
disindaki tim yerlere 3N

- kirllarak agilan deliklere 3 N

1

TOPRAKLAMA DUZENLERI

111

Aclkta iletken bolumleri bulunan kutular ve mahfazalar

- Distk direngli topraklama diizenleri ile
donatiimalidir.

- bu tdr bir topraklama diizenine uygun
tertibatlara sahip olmalidir.

Topraklama dizenleri, agsagidakilere uygun bir sekilde olmail:

-kolayca erisilebilir olmali ve

-bir donanimin g¢ikariimasi, topraklama
surekliligini bozmamali ve

-gtkarilabilir kapagin bir bélimi olmamali

Direng = 0,06/ Q).

1.2

7.7.2'ye gore siniflandirilan kutular ve mahfazal

ar (Sinif Hb)

11.3

7.1.2'ye gore yanlar gikarilabilen kutular ve
mahfazalar

Ayrilabilir bollimler arasindaki elektriksel
baglantilar en az bir vidal baglanti icerecek
sekilde yapiimali.

1.4

Toprak baglanti uglari

Toprak baglanti uglarinin disleri bozulmamali.

Deney boyunca: Hasar olmamal

Bakiniz ekli gizelge11.4

Toplam yalitim igin kullaniimasi amaglanan
mahfazalar harig, mahfazanin tim iletken
boltimleri ayri ayri veya gruplar halinde
koruyucu devre baglanti uglarina baglanmis
olmall.

Direng 50,088 (0)..cananmsnimaasii

o
7\
o\

12

YAPILIS

.\

e
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Kutular ve mahfazalar keskin kenarlar
icermemeli

@

Kutu veya kapagin i¢ ve dis ylizeyleri agagidaki 6zelliklere sahip olmali:

- soyulma, katlara ayrilma olmamali

- kaygan, kabarciksiz, ¢atlaksiz olmali

121 Menteseli kapaklar,kapaklar veya kapak levhalari veya bunlarin bélimleri

R NoREN NN O

Elektrik garpmasina karsi koruma saglamasi amaglanan menteseli
kapaklar kapaklar veya kapak levhalari veya bunlarin bolimleri:

9]

- etkin bir sekilde yerine sabitlenmelidir

- sadece bir alet veya anahtar yardimiyla -
yerlerinden ¢ikarilabilmeli

12.2 Bosaltma delikleri --

Koruma derecesi, IPX1'den IP X6'ya kadar -
olan siva Ustl ve siva igi montaj mahfazalari,
c¢ap! 5 mm olan, ya da genisligi veya boyu en
az 3 mm olan 20 mm? alanli bir bosaltma
deligi agilabilecek sekilde tasarimlanmali

Bosaltma deliklerinin etkin olmasi =

12.3 Mahfazalarin montaji -

Mahfazalarda, montaj metoduna uygun G
baglantisi igin diizenekler bulunmali (7.2)

Dahili tespit dizenlerinin iletken bolimleri G
tespit duzeni yuvasinin en blylk genisliginin
en azindan %10'u kadar, tespit dlizeninin
tepesi Uzerine tasan yalitkan ile gevrelenecek
sekilde imal edilmelidir (mm) .......c.coeeevieveens 10%0of mm= mm

124 Bukilgen kablolar igin girisleri bulunan mahfaza ve kutular -

Madde 7.3.2'ye gore siniflandirilan, kutulara -
ve mahfazalara saglanan girislere (¢ikislar),
bikilgen kablolar kolaylikla monte edilebilmeli
ve

- bikilgen kordonun girdidi yerde hasar -
olmamali, veya

- mahfaza kullanilabilir durumda olmamali =

125 Bikdilgen kablolar igin girigleri olan kutular ve mahfazalar --

Madde 7.3.2'den baska Madde 7.3'e gore -
siniflandirilan girig agikliklari agagidakilere
imkan saglamalidir:

- bir boru veya uygun bir baglanti, ve/veya -

- kablonun koruyucu kilifi -

Boru girisleri igin giris agikligi: =

TRF No. [EC60670 24B 10/24
LAB-D-FR-36/15.08.2014-0 \ ¥,




@ DENEY LAB. MERKEZi BASKANLIGI ELEKTROTEKNIK LABORATUVARI 276731 /11-15
HEADSHIP OF TSE TEST LABORATORIES CENTRE ELECTROTECHNICAL LABORATORY

MUAYENE - DENEY SONUCLARI TEST RESULTS

- |IEC 60423 velveya IEC 60981'deki sartlara -
uygun boyutlardaki borularin veya bu
boyutlarin birlesimi ile elde edilen borularin
girisi icin uygun olmalidir.

- birden fazla giris agikhgi varsa bunlardan -
en az ikisi uygun olmalidir

12.6 Kablo tespit elemani(lari) olan kutular ve mahfazalar -

Madde 7.4.2 ‘ye gore kutularin ve .
mahfazalarin sikigtirma diuzenleri, iletkenlerin
baglantisi gerilmelerden serbest kalacak
sekilde olmalidir

Gerilmelerden serbest kalinmasina ve
biikiilmelerin 6nlenmesine nasil etki
edilebileceginin amaglandigi agikga
belirtiimelidir

Kablo tespit elemanlari: =

- farklh tiplerdeki biikiilgen kablolara uygun, -

- tespit elemanin en az bir boélimi, kutunun _
bilesen bdlumlerinden biri ile ayriimaz
durumda olacak veya surekli olarak
sabitlenecek sekilde imal edilmis,

- yalitkan malzemeden yapilmis veya metal
bolimlere sabitlenen bir yalitkan astarla

donatiimis,
Kablo tespit elemanina normal kullanimdaki gibi agagida belirtilenler uygulanir: -
- Biiklilgen kablolarin dig boyutlari (mm): mm ol

- Sikistirma vidalari Cizelge 4'te belirtilen
dondirme momentinin 2/3'ne esit bir
momentle sikistirilir (Nm):

- Kablo salmastralari Cizelge 5'te belirtilen
dondirme momentine esit bir momentle
sikistirilir:

Cizelge 3'te belirtilen kuvvetle kabloyu -
numune igerisine 1 mm'den fazla sokmak
mumkUn olmamalhdir 3 (N):

- Cizelge 3'te belirtildigi gibi 1 saniye sire ile

50 defa gekme kuvveti uygulanir
- Cizelge 3'te belirtilen moment (15 + 1) saniye
uygulanir

Deneyden sonra: yerdegistirme < 2 mm (mm) -

Kablo tespit elemani hasarlanmamal -

127 Kablo tutucu diizenleri olan kutular ve mahfazalar -

Madde 7.4.1'e gore siniflandirilan kablo tutucu -
diizenleri, kabloyu yerinde tutumahdir.

7.5.2 veya 7.5.3'e gore siniflandirilan kutular -
ve mahfazalar sirasiyla (-15 £ 2) °Cve (-15 £
2) °C ‘de deneyden gegirilir.

Imalatgi talimatlarinda belirtildigi gibi en blyilk anma kesit alanli kablo baglanarak
(20 + 1) N'luk bir eksenel kuvvet 1 dakika boyunca uygulanir:

TRF No. IEC60670_24B 11/24
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Kablo tipi/en bilylik anma kesit alani(mm?): Ehy

Deneyden sonra: yerdegistirme < 3 mm (mm):

Kablo tipi/en biiylik anma kesit alani(mm?): IR

Deneyden sonra: yerdegistirme < 3 mm (mm):

12.8 Mekanik darbe ile gikarilmasi amaglanan kirilarak agilan delikler (gikislar) -

12.8.1 Genel olarak

Kirllarak agilan delikleri (gikislar) kutuya hasar G
vermeden ¢ikarmak mimkin olmalidir.

Kablolar i¢in kullanilan kirilarak agilan G
deliklerde: (gikislar) yonga veya gapaklar
olmamalidir

Borular ve/ veya kademeli rakor veya
membran ile birlikte kullanilan, kirilarak agilan
deliklerde (gikiglar): yonga ve gapaklar dikkate
alinmaz

Madde 7.1.2'ye uygun kutu veya mahfazanin, agik olan kirilarak agilan deliklerini -
(cikislar) kapatmak igin kilitsomunu kullaniimadan bosluk tikayici vida benzeri aparat
kullanilir.

- yerinden gikmamali ve -

- etkisi zayiflamamali -

- kirilarak agilan deliklerin tim sartlarini -
saglamali.

12.8.2 Kirilarak agilan delik tutuculari

Montajdan sonra kirilarak agilan delikleri olan kutular ve mahfazalar 6 mm ¢apl diiz -
uglu madrel kullanilarak deneyden gegirilir:

-canli bélimlere erigme saglayan bolimlere
(30 £ 1) N'luk bir kuvvet, (15 + 1) s slireyle
uygulanir

- canli bolimlere erisme saglayan bdliimlere
(40 £ 1) N'luk bir kuvvet, (60 + 1) s slireyle
uygulanir

Cok agamali kirilarak agilan deliklerin
kullanildigr kutularda, en kiiglk kuvvet
uygulanir.

Deney sirasinda: kirilarak agilan delik yerinde
kalmalidir

Deneyden 1 saat sonra: mahfazanin koruma
derecesi degismemelidir

12.8.3 Kirilarak agilan deligin gikariimasi

Kirllarak agilan delikler imalatgi tarafindan belirtildigi gibi bir alet yardimi ile -
glkariimasi, sartlandirma olmaksizin:

Deney sirasinda: gok agamall deliklerde, daha
buyluk agamali delik yerinde higbir yer
degistirme olmamalidir.

Deney sonucunda: keskin kenar ve hasar
olmamalidir.

Madde 7.5'deki minimum sicaklikta 5 saat + 10 dakika boyunca sartlandirildiktan -

sonra, kirilarak agilan delikler imalatgi tarafindan belirtildigi gibi bir alet yardimi ile 7S
cikariimasi (Madde 7.1.1 veya Madde 7.1.3'ye uygun mahfaza ve kutular) 3{. 4{. L7
[ \.:—‘ o S
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Peney sicaklifi ("C) ... umiiisamsmsiimg

Deney sirasinda: cok agsamali deliklerde, daha
buyilik agamali delik yerinde higbir yer
degistirme olmamalidir.

Deney sonucunda: keskin kenar ve hasar
olmamalidir,

128.4

Kirllarak acilan delikleri gevreleyen ylizeyler

Kirilarak agilan delikler diiz ylizeyde olmali

12.9

Vidali tespit sekillleri

Tespit dlizeni mekanik zorlamalara
dayanmahdir

Yalitkan malzemeden yapiimig, sabitleme
araclarinin digindaki, standart olmayan digli
vidalar, ureticinin talimatlarina gore deneyden
gegirilir.

Dis acan veya dis kesen vidalar, yalnizca
monte edilmesi amaglanan parga verilmigse,
mekanik tertibatlar icin kullaniimalidir

Vidalarin mekanik dayaniminin dogrulanmasi

Bakiniz ekli tablo 12.9

12.10

7.2.1.1 ve 7.2.1.2'e gore siniflandirilan kutularin ve donanimin tespit diizenleri

Oyuklu duvarlar igin olan kutu veya
mahfazalar haricindekiler igin temin edilen
sabitlemearaclarn.......uuaiannninas i

Mahfaza veya kutu ile birlikte vide veriimemesi
durumunda, Ureticinin talimatlarina gore

yapilir.

Vidalar, ilave mekanik destekler veya tasarim
ozellikleri, uygun sabitieme araglari olarak
kabul edilebilir.

Blok, asagidaki malzemelerle doldurulmus
OBt s A s

Sekil 23'de tarif edilen yardimci cihaz
numuneye monte edilir ve vida gizelge 4'de
verilenin 2/3'Une esdeger bir tork ile sikilir ........

Deneyden sonra, Sekil Z3'e gore,numunenin
montaj blokuna gore yer degistirmesi < 0,5
mm

12.11

Madde 7.7.1'e gore siniflandirilan kutular ve mahfazalar (Class Ha)

Madde 7.7.1'e gore siniflandirilan, bosluklu
duvarlarda kullanilacak kutularda ve
mahfazalarda, kutuyu ve mahfazay boslukiu
duvarlara tespit etmek igin uygun diizenler
bulunmalidir.

1212

Madde 7.7.2'ye gore siniflandirilan kutular ve mahfazalar (Class Hb)

12.13

Kablo salmastra girisi

Tork testi: metal gubul ile temin edilen salmastralar, Cizelge 10'da belirtilen bir tork

ile 1 dakika + 5 saniye boyunca, 10 defa sikistirilir ve gevsetilir.
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- deney gubugunun gap! (MM) ......ccccveereeeerennens

- malzemenin tipi (metal / yalitkan).....................

<4oric (INM) ..o tigbi sl st n s o st abaging

Deneyden sonra: hasar olmamasi

12.14

Borular igin girigleri (gikislar) veya agikliklari olan kutular ve mahfazalar

Madde 7.3.4'e gore siniflandirilan kutular ve
mahfazalar ve Madde 7.3.6'da belirtilen konik
acikliklar Madde 12.14.1, Madde12.14.2 ve
Madde 12.14.3'teki deneylere dayanmalidir.

Madde 7.4.3'e gore siniflandirilan kutular ve
mahfazalar Madde 12.14.1 ve Madde
12.14.2'de deneyler dayanmal

12.141

Borular igin giris agikliklari olan mahfazalar: en kiiglik boyutlu boru pargasina (100 +
2) N'luk bir kuvvetle 1 dakika + 5 saniye stire ile bastirilir

Deney sirasinda: borunun kutu i¢erisine daha
fazla girisi mUmkin olmamalidir

12.14.2

Madde 12.14.1'e gore yapilan deneyden sonra gekme deneyi: En kiglik boyutlu
boru (20 + 2) N'luk bir gekme kuvvetiyle 1 dakika stire ile eksenel olarak yiiklenmesi

Deney sirasinda: boru, mahfazanin giris
acikligindan dolay gevsememeli.

12.14.3

Girig acikhliginin bikilme gerilmesine karsi dayanikliigi: Bir parga boru (100 + 2)
N'luk bir sikigtirilabilir bir kuvvetle giris agikhidinin igerisine sokulmali ve 3Nm'lik bir
bikme momenti ile yliklenerek deney (60 + 2) ° ‘lik bir aralikla alti farkli yonde
yapiimalidir.

Deney sirasinda: giris agikliginda, gevseme
veya hasar olmamali ve boru, girig agikhiginda
kalmali.

12.15

Kutu ve mahfazalarin i¢ hacmi

Kutu veya mahfazanin ve her bir bélimin i¢
hacmi olgllir

Kutunun yada mahfazanin hacmini arttirmak igin yapiimis bir yan hava
boslugunun / oyugun hacmi, bu yan hava bosluguna agilan agikhigin en kigiik
boyutundan daha buylk olmamak sartiyla bu boglugun derinligi kullanilarak
hesaplanir.

Olgme silindirinde,énce ve sonra suyun
hacmi él¢illr ve kutunun hacmi hesaplanir. ...

12.101

Oyuklu duvarlarda kullanilacak mahfazalar,
kablolari veya cihazlari yerinde tutmak igin
donanimlara sahip olmali

12.102

Mahfazalar, imalatgi tarafindan belirtilen
yardimci donanimlarin (tamamen donatilan)
glivenli bir sekilde montajina ve baglantisina
izin vermek igin yeteri kadar bosluga sahip
olmalidir.

13

YASLANMAYA, KATI CiSIMLERIN VE SUYUN ZARARLI GIRISINE KARSI
KORUMAYA DAYANIKLILIK
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131

Yaslanmaya kargi dayaniklilik

13.1.1

Yalitkan ve kompozit kutular ve mahfazalar, sizdirmaziik malzemeleri, kademeli
rakor ve degistirilebilir membranlar, (70 + 2) °C'lik bir 1s1 kabini iginde (168 + 4) saat

boyunca tutulur, sonra (96 + 4) saat siireyle oda sicakliginda tutulur.

Salmastralar Madde 12.13'te belirtilen
deneyde uygulanan déndirme momentinin
Ugte ikisine esit bir dondiirme momenti ile
SHHE N v i S

Daha biiyiik tork degeri, gerektiginde Uretici
tarafindan belirtilir (NM) ...cccoooviiiiiiiiee

Deneyden sonra: zararli bigim bozulmasi veya
benzer hasarlar gorilmemelidir

13.1.2

Giris agikliklarindaki kademeli rakor ve girig
membranlari ile koruyucu membranlar,
guvenli olarak tespit ediimeli ve normal
kullanimda olusan mekanik ve isil
zorlamalarla yerinden ¢cikmamalidir

Numuneler Madde 13.1.1'de belirtildigi gibi 1sitma hiicresinde (40 + 2) °C'de 2

saat +15 dakika stire ile bekletilir

Bu siireden hemen sonra |EC 61032'ye gore
11 nolu deney sondasinin ucu ile (30 -2) N
‘luk bir kuvvet, kademeli rakor ve/veya
membranlarin gesitli bolimlerine (5 + 1)
saniye sure ile uygulanir Deney sirasinda:
kademeli rakor ve/veya membranlarda, canli
bolimleri erisilebilir duruma getirebilecek
herhangi bir hasar bulunmamal.

Eksenel cekmeye maruz kalabilecek kademeli
rakor ve/veya membranlar: (30 -2) N'luk bir
eksenel kuvvetin (5 £ 1) saniye boyunca
uygulanmasi. Deney sirasinda: kademeli
rakor ve/veya membranlarda, canli bolimleri
erisilebilir duruma getirebilecek herhangi bir
hasar bulunmamali.

Herhangi bir igleme tabi tutulmamig, kademeli
rakor ve membranlarla donatiimig ayni
mahfazalar Uzerinde tekrarlanmasi

Deneyden sonra: zarall bigimbozulmasi,
catlama ve benzer hasarlar oimamali.

13.1.3

Madde 7.5.2 ve Madde 7.5.3'e gore
siniflandirilan, kutularin ve mahfazalarin girig
agikliklarindaki kademeli rakor ile girig
membranlari: ortam sicakhiginin digsmesi
durumunda, kablolarin girisine izin vermeli.

Mahfazaya, herhangi bir yaslandirma iglemine

tabi tutulmamig, kademeli rakor

ve/veya membranlar takilarak, 2 saat siireyle buzdolabinda tutulur.

Deney sicakligi (°C)

Sartlandirmadan hemen sonra: korlestirilmis
herhangi bir kademeli rakor ile girig
membranlarinin delinmesi ve kablolarin

sokulmasi mimkin olmalidir
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Deneyden sonra: zararl higbir bigim -
bozulmasi, ¢atlama veya benzer hasarlar
gorilmemelidir

13.2 Kati cisimlerin girisine karsI koruma s

Mahfazalar, beyan edilen IP kodu ile uygun -
olacak sekilde, en az IP 3X koruma
derecesini saglamali: 1P40

Normal kullanim sirasinda bir alet
kullaniimaksizin agilabilecek bir kapi veya
menteseli kapagdi bulunan mahfaza olmasi
durumunda IP20’lik en kiiguk derece kapi
veya menteseli kapak agildiktan sonra
sUrdurimelidir

Mahfazalar, imalatginin talimatlarina gore, vidall salmastra veya kademeli -
rakorlari ile monte edilmis kablolari ile normal kullanimdaki gibi monte edilir:

- kablo tipi, en kiglk anma kesit alani (mm?).. —

- kablo tipi, en kuglk anma kesit alani (mm?).. —

Vidall salmastra veya kademeli rakorlari olan mahfazalar, imalatg tarafindan -
belirtildigi gibi, boru ile donatilir.

- en kiglk gap veya boyut (mm) ... s

- en blyik ¢ap veya boyut (mm) .........cceenene. —

Kutunun kapadi veya kapak levhasindaki gl
tespit vidalari, Madde 12.9'daki deneyde
kullanilan Cizelge 4'te belirtilen degerlerin
2/3'ine esit bir dondirme momenti ile sikilir
N e T

Imaltgi tarafindan belirtimesi durumunda, e
daha biyiik tork degderleri uygulanabilir. (Nm)

- IP5X: deney IEC 60529, kategori 2'ye uygun --
olarak, varsa bosgaltma delikleri agiimadan

yapilir.

- IP<4X: deney probu bosaltma delikleri -
haricinde herhangi bir delikten gegmemelidir

- IP<4X: deney probu bosaltma deliklerine -
uygulandiginda gerilimli bélimlere
erigilememelidir

- IP5X: toz tim i¢ ylizeyi kaplamamalidir -

- IP6X: kutu veya mahfaza igerisine toz -

girmemelidir
13.3 Suyun zararl girigine kargl koruma "
13.3.1 IP X0'dan daha yliksek koruma dereceli -

mahfazalar, belirtilen IP koduna uygun olarak
suyun zararll girigine karg! koruma

Sadlamalidir o e e P40
Mahfaza boyutlari: referans diizlem S (m?) /
GEVEE (M) s s B s
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Siva usti, siva alti veya siva igi mahfazalara, IEC 60529'daki uygun deneyler

asagidaki deney sartlarinda uygulanir:

- madde 13.3.2 ve 13.3.3'e gore, boyut S <
0,04 m?veyagevre<0,8 m

- madde 13.3.2 ve 13.3.4'e gore, boyut S
> 0,04 m? ve cevre > 0,8 m according to

Vidali salmastralari veya kademeli rakorlari olan mahfazalar, imalatgi tarafindan

belirtilen kablolar ile donatiimalidir:

- kablo tipi, en kiiglik anma kesit alani (mm?)

- kablo tipi, en bilyiik anma kesit alani (mm?)

Vidal salmastralari veya kademeli rakorlari olan mahfazalar, imalatgi tarafindan

belirtilen borular ile donatiimalidir::

- en kuglk ¢ap veya boyut (mm)...........ccooce..e.

- en blylik gap veya boyut (mm)..........ccc.c.....

Kutu kapagi veya kapak levhasindaki tespit
vidalari, Madde 12,9'da deneyde kullanilan,
Gizelge 4'te verilen de@erlerin 2/3'line esit bir
dondirme momenti ile sikilir (Nm)..................

13.3.2

Siva ustl mahfazalar, normal kullanimdaki
gibi monte edilir.

Siva alti ve siva igi mahfazalar bir deney duvarina tespit edilir:

- imalatginin talimatlarina gore

- sekil 5'e gore

Mahfazalar, Uretici tarafindan beyan edilen ,en
buyuk ve en kigik kesit alanl iletkenlere
sahip kablolar ile donatilir. ........cccoeeeevvvveeiviinnnn

IPX3 ve IPX4 mahfazalar: IEC 60529'deki
salimim yapan tipin ($ekil 4) veya puskurtme
memesinin (Sekil 5) kullaniimasi .. o8

13.3.3

Deneyden hemen sonra mahfaza igerisinde
0,2 ml x S (cm?)'den fazla su olmamalidir (ml)..

Deneyin tamamlanmasindan sonra 5 dakika
icinde Madde 14.3'de belirtilen elektrik
dayanim deneyine dayanmalidir

13.34

Deneyden hemen sonra gosterge kagidi hala
kuru kalmahdir.

14

YALITIM DIRENCI VE ELEKTRIK DAYANIM

141

Madde 7.1.1 ve Madde 7.1.3'e gore
siniflandirilan mahfazalarin yalitim direnci ve
elektriksel dayanimi yeterli olmal.

Numuneler ,bagil nemi %91 ile%95 , sicakhigi 20 °C ile 30 °C arasinda olan
sogutma hicresinde agagidaki sirelerde tutulur:

- IPXO0 olarak siniflandirilan mahfazalar 2 giin
(48 saat)
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Deneyden sonra: zararli higbir bigim -
bozulmasi, gatlama veya benzer hasarlar
gortlmemelidir

13.2 Kati cisimlerin girisine karsi koruma o

Mahfazalar, beyan edilen IP kodu ile uygun -
olacak sekilde, en az IP 3X koruma
derecesini saglamali: IP40

Normal kullanim sirasinda bir alet
kullaniimaksizin agilabilecek bir kapi veya
menteseli kapagl bulunan mahfaza olmasi
durumunda IP20'lik en kiiglk derece kapi
veya mentesgeli kapak agildiktan sonra
surduriimelidir

Mahfazalar, imalatginin talimatlarina gore, vidali salmastra veya kademeli =
rakorlari ile monte edilmis kablolari ile normal kullanimdaki gibi monte edilir:

- kablo tipi, en kiiglik anma kesit alani (mm?).. —_

- kablo tipi, en kiglik anma kesit alani (mm?).. —_

Vidali salmastra veya kademeli rakorlari olan mahfazalar, imalatg tarafindan =
belirtildigi gibi, boru ile donatilir.

- en klglk ¢ap veya boyut (mm)..................... -

- en blyiik ¢ap veya boyut (mm) ........ccccceevnann —

Kutunun kapagi veya kapak levhasindaki .
tespit vidalari, Madde 12.9'daki deneyde
kullanilan Cizelge 4'te belirtilen degerlerin
2/3'Une esit bir dondirme momenti ile sikilir
NI o

Imaltgi tarafindan belirtiimesi durumunda, s
daha blyiik tork degerleri uygulanabilir. (Nm)

- IP5X: deney IEC 60529, kategori 2'ye uygun -
olarak, varsa bosaltma delikleri agilmadan

yapilir.

- IP<4X: deney probu bosaltma delikleri --
haricinde herhangi bir delikten gegmemelidir

- IP=4X: deney probu bosaltma deliklerine --
uygulandiginda gerilimli bélimlere
erigsilememelidir

- IPSX: toz tim ig ylizeyi kaplamamalidir --

- IP6X: kutu veya mahfaza igerisine toz -

girmemelidir
13.3 Suyun zararli girisine karsi koruma -
13.31 IP X0’dan daha yiiksek koruma dereceli --

mahfazalar, belirtilen IP koduna uygun olarak
suyun zararl girigine karsi koruma

saglamahdie e Ml G R s 1P40

Mahfaza boyutlari: referans diizlem S (m?) / — ~lsvon

GOVIE (M) ..eeeeeeaerreerrenersnnearsneransassnnasassasassnneens &' N
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- IPX0'dan buyik korumasi olan mahfazalar
7 gun (168 saat)

Bu islemden sonra higbir hasar
gorilmemelidir.

14.2

500 V d.c.gerilim uygulanmasindan 1 dak.
Sonra dlglilen yalitim direnci Cizelge 14.2'ye bakiniz

14.3

Elektriksel dayanim: 1 dak. siireyle ac gerilim
uygulanmasi Cizelge 14.3'ye bakiniz

15

MEKANIK DAYANIM

Kutular ve mahfazalar yeterli mekanik
dayanimda olmalidir

15.1

Duistk sicaklikta vurma deneyi

Madde 7.2.3.1'e gore siniflandirilan beton igerisinde kullaniimas| amaglanan,
metal olmayan kutularin ve mahfazalar: S$ekil 8'de belirtiien vurma deney aparati
numune ile birlikte asagidaki sicakliktaki bir sogutucuda 2 saat + 15 dakika
sureyle tutulur

- Madde 7.5.1'e gore siniflandirilan
mahfazalar ( -5 + 2) °C

- Madde 7.5.2'ye gore siniflandirilan
mahfazalar ( -15 £ 2) °C

- Madde 7.5.3'e gore siniflandirilan
mahfazalar ( -25 + 2) °C

Numuneler lzerine 100mm ylkseklikten, 1
kg'lik agirlik, 5 defa dusurlldigtine hasar
olmamali.

15.2

Sikigtirma deneyi

15.2.1

Numuneler sert diiz adactan iki levha arasina yerlestirilir, (500 + 5) N'luk bir
kuvvetle 1 dakika + 5 saniya sireyle yiklenir.

Deneyden sonar: hasar ve sekil
bozuklugu olmamali

15.2.2

Madde 7.7.2'ye gore siniflandirilan kutu ve mahfazalarin deneyleri inceleme
asamasindadir.

15.3

Kutular ve mahfazalar igin darbe deneyi

Numuneler, IEC 60068-2-75 (deney EHA)'da
belirtildigi gibi darbe deney aparati ile 259 g'a
esit bir kiitle ile darbelere tabi tutulur Cizelge 15.3'e bakiniz

Madde 7.5.2 ve Madde 7.5.3'e gore siniflandirilan kutulara

- Madde 7.5.2'ye gore siniflandirilan kutular,
CABE D) PC .oonspurntuomposdisdos s prasditodsosscsamsasssns

- Madde 7.5.3' gore siniflandirilan kutular{
251 2)°C . S S—

Deneyden sonra: hasar olmamali

156.101

PD mahfaza, beyan edilen kendi IK koduna
gore harici mekanik darbeye kargi koruma
derecesi saglamalidir.
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16

ISIYA DAYANIKLILIK

16.1

béltimler

Akim tasiyan bolimleri konumunda tutmasi gereken yalitkan malzemeden

Akim tagiyan bolimleri ve/veya topraklama
devresini konumunda tutmasi gereken
yalitkan malzemeden bolumler: IEC 60695-
10-2'ye gore bilya baski deneyi, (125 + 2) °C
sicaklikta, (60 +5) dakika sireyle

Cizelge 16.1-16.2'e bakiniz

16.2

bolimler

Akim tasiyan boliimleri konumunda tutmasi gerekmeyen yalitkan malzemeden

Akim tagiyan bélimleri ve/veya topraklama
devresini konumunda tutmasi gerekmeyen
yalitkan malzemeden bdlimler, bunlarla
temasta olsalar bile Madde 16.1'e gore bilya
baski deneyine tabi tutulurlar, fakat (70 + 2) °C
sicaklikta

Cizelge 16.1-16.2'e bakiniz

Madde 7.6.2'ye gore siniflandirilan siva
altina monte edilen mahfazalarin yalitkan
malzemeden bolimlerine Madde 16.1'e gore
bilya baski deneyi yapilir, fakat (90 + 2) °C
sicaklikta

Cizelge 16.1-16.2'e bakiniz

16.3

Madde 7.7.2'ye gore siniflandirilan kutu ve mahfazalarin yalitkan bdlimleri

17

YUZEYSEL KAGAK YOLU UZUNLUKLARI, YALITMA ARALIKLARI VE
SIZDIRMAZLIK BILESIGINDEN GEGEN UZAKLIKLAR

Yizeysel kagak yolu uzunluklari, yalitma
araliklari ve sizdirmazlik bilesiginden
gecen uzakliklar, cizelgede gosterilen

degerden daha kiiciik olmamalidir. Bakiniz ekli Cizelge 17

18

DAYANIKLILIGI

YALITKAN MALZEMENIN OLAGANDISI ISI VE YANMAYA KARSI

IEC 60695-2-11 Madde 4 ila Madde 10'a gore
kizaran tel deneyi

Cizelge 18'e bakiniz

19

YUZEYSEL KAGAKLARA KARSI DAYANIKLILIK

IPX0'dan daha yiliksek koruma dereceli
kutular ve mahfazalarin canl bolimleri
konumunda tutan yalitkan malzemeden
boélimleri:PTI 175, 50 damla, IEC 60112'deki
A cozeltisi

Cizelge 19'a bakiniz

20

KOROZYANA KARSI DAYANIKLILIK
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Deneyden gegirilecek bdlimler, yag giderici bir maddeye (10 + 1) dakika slre ile
daldirilarak yaglar gikarilir. Amonyum kloririin sudaki %10 gozeltisine (10 +1)
dakika sure ile daldirilir, Neme doymus bir hava ihtiva eden bir kutuya dakika +
1dakika sure ile yerlestilir (100 + 5) °C'luk sicakliktaki bir 1sitma hicresinde (10 +
1) dakika sure ile kurutulur.

Hig bir pas izi gorlilmemelidir 2

21 ELEKTROMANYETIK UYUMLULUK (EMC)

Deney gerekli degildir. S

101 MAKSIMUM GUG HARCAMASI KAPASITESININ DOGRULANMASI (Pge)
Madde7.101.1 ve Madde 7.102.1'e gore olan G
mahfazalar, Madde 8.101'e gbre beyan edilen
guic (Pge) harcamasi degerini saglamal. Cizelge 101’e bakiniz.
102 SICAKLIK ARTISININ DOGRULANMASI
Madde7.101.2 ve Madde 7.102.2'e gore olan G
mahfazalar, Uretici tarafindan beyan edilen en
agir konfigirasyon ile donatildiginda, kabul
edilebilir bie sicaklik artigina sahip olmali. Cizelge 102'ye bakiniz.
11.4 CIZELGE: Topraklama baglanti uglarindaki vidalarin mekanik dayaniklihg
Deneyden gegirilen bolim Vida disinin Stlunino-Gizeige Uygulanan tork — Hasar
(6rnegin kapak tuttturma aparati) ¢api(mm) (1, 11, 11l or V) Cizelge 4 (Nm) | olmamali
llave bilgiler:
12.9 CIZELGE: vidalarin mekanik dayanikhhig
D_{eneygien gegirilen bolim Vida disinin Sétzug 97;04_ U{ggl;giagrl’tgrk U’;%‘;{:Ta Hasar
(6rnegdin kapak tuttturma aparati) | gapi  (mm) (1,11, W or 1V (Nm) (5/10) olmamal
Ray tespit vidasi 53 I 2 5 G
Ust kapak sabitieme vidasi 12,1 Il 4 5 G
llave bilgiler:
14.2 GIZELGE: Yalitim direnci
Deney gerilimi uygulanan bolimler: dlctlen (MQ) istenen (M)~ 1
Dis plastic yiizey ile i¢ plastic yiizey 500 GQ 5MQ: /- /Z;
TREF No. IEC60670 24B 2024 \# -
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llave bilgiler:
14.3 CIZELGE: Elektriksel dayaniklilik
kL B o 1 o Aatlama/delinme
Deney gerilimi uygulanan bélimler: Deney gerilimi (V) (Evet/Hayir)
Dig plastic ylzey ile i¢ plastic ylizey 3750 H
llave bilgiler:
15.3 CIZELGE: darbe deneyi
Cizelge 7'ye gore Bélim'b
i asina toplam
defeyaen geginien vurmg sayls? Disme ylksekligi
bélimler Cizelge 8 (mm) yorumlar
(A, B, C,D, E, F, G) Cizelge 10
llave bilgiler:
16.1-16.2 | CiZELGE: yalitkan malzemelerin bilya baski deneyi
L2 VBN 2 AR (MY s S kil it iests ot entiosaass <2mm -
Deneyden gegirilen bolim Deney sicakhigi (°C) 1z gap! (mm)
Di s kapak kilit plastigi 70 0,18
Di s plastik kapak ylizey 70 0,32
| ¢ plastik kutu ylzeyi 70 0,22
Di s plastik kutu ylzeyi 70 0,24
llave bilgiler:
18 GIZELGE: kizaran tel deneyi
Gorulebilen
N itia Deney alev veya Alev ve | Ipek kagidin
Deneyden gegirilen boliim e sicakligr | devam eden | parlama | tutusmasi
(°C) kizarma stiresi | (Evet/Hayir)
(Evet/Hayir)
Mahfaza Yiizeyi Termoplastik 650 H H
llave bilgiler:
19 CIZELGE: yiizeysel kagaklara dayanililik
g atlama /
Deneyden gegirilen bélim | Malzeme tasarimi De“e‘(’vg)e”""“ delinme? "
(Evet/Hayir) 4

TRF No. IEC60670_24B
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llave bilgiler:

101

GIZELGE: En bilyiik gii¢c dagitim kapasitesinin dogrulanmasi (Pde)

Model

En blyik glic dagitim kapasitesi agagidaki sekilde dogrulanir:

Madde 7.2.1 ve Madde 7.2.3'e uygun mahfazalar

- Madde 7.2.1'e uygun mahfazalar, Ureticinin beyan
ettigi sekilde monte edielerek

-Madde 7.2.2'ye uygun mahfazalar en az 19 mm

kalinlikta siyah boyall kontrplak izerine monte
edilerek

-Madde 7.2.3.1'e uygun mahfazalar beton bir duvar
icine monte edilerek

Beton igine olanlar disindaki montaj sartlari ( uygun
Pde degeri ve montaj sartlari dokiimanlarda verilmeli.)

Rezistér(ler)in konumu (Sekil 103 /104 / 105) ....... :

Model- Madde

Modiil sayisi

Kullanilan
Isitma
resistor(lerin)in
sayis|

Olgiilen giic
dagitimi

(W) (1

Beyan
edilen glic
(Pde) (W)

Olgiilen giig
dagitimi @

> Pae(YIN)

Hasar veya
deformasyon
olmamasi

32331012
Madde 101

1

34

20

G

G

llave bilgiler:

() kararli sartlar olustugunda erigilebilir en sicak bélimiin sicaklik yiikselmesi < 30 K
(@) bir sonraki en kiiglik ondalik sayiya yuvarlanmis deger

102

TABLE: Sicaklik artigsinin dogrulanmasi

Sicaklik artigi, asagidaki sekilde diizenlenmis bir mahfaza ile yapilir:

- Madde 7.2.1'e uygun mahfazalar, treticinin
beyan ettigi sekilde

-Madde 7.2.3.1'e uygun mahfazalar beton bir duvar
icine monte edilerek

-Madde 7.2.2'ye uygun mahfazalar en az 19 mm
kalinlkta siyah boyall kontrplak tzerine monte
edilerek

- beton igine olanlar disindaki montaj sekillleri
(dizeltme faktorl ve montaj sartlari dokiimanlarda
VBTN s s s it A e st s

TRF No. IEC60670_24B
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Numune, kendi beyan akimi (In) ile yiiklenir. Bu
akim, bu devrelerin her biri Cizelge 102'de
belirtildigi gibi beyan farklilik faktori ile ¢arpilan
kendi beyan akimi ile yiiklenecek bigimde ¢ikis
devrelerinin mimkin olan en kiiglik sayisi arasinda

dagitiimalidir. lout:
Olgiilen en biiyiik | ;_. 3
e = . | lzin verilen sicaklik
Erigilebilir dig mahfazlar ve kapaklar sicakhik {:;(selmesl yiikselmesi (K)

ilave bilgiler:

Numune Cihazin Fotograflan

12'li Siva Alti

TRF No. IEC60670_24B 23/24
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Madde Gereklilik + Deney Sonug - Agiklama Karar
IEC 60670-24TEST RAPORU EKi
AVRUPA GRUP FARKLILIKLARI VE ULUSAL FARKLILIKLAR
Kutular ve mahfazalar — Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarinda kullanilan elektriksel amagl
yardimcl donanim igin
Bolim 24: Koruma diizenleri ve benzeri gl tiketen diizenlere ait mahfazalar igin 6zel kurallar
Farklihklarin baglandigi ..................:.  EN 60670-24:2013 used in conjunction with
EN 60670-1:2005 + corr.2010
Ek Form No. ..............c.ccvecvveveveene.:. . EU_GD_IEC60670_24B
Ek Orijinali.....ccccoccevemrnrcrsssssensnneness:. IMQ S.p.A.
ANB BK:... oconmminmmmmmrssmsnant —20 14204
Copyright © 2010 IEC System for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment
(IECEE), Geneva, Switzerland. All rights reserved.
Clause Requirement + Test Result - Remark Verdict
CENELEC ORTAK DEGISIKLIKLER (EN)
2 REFERANSLAR
Ek ZA'ya bakiniz R
3 TANIMLAR
3.101'deki BE'yi siliniz g
y & SINIFLANDIRMA
Cizelge 1'deki 7.7.1,7.7.2, 7.7.21ve 7.7.2.2 SEn
siniflandirmalari ¢ikarilacak
Gizelge 1'in sonundaki notlar siliniz Ek ZB'ye bakiniz —_
8 ISARETLEME
8.101 3. noktadan sonraki tire’deki "accompanying the | Provided by ...... G
enclosure" ifadesini siliniz
1 TOPRAKLAMA DUZENLERI
11.2 Altmaddeyi siliniz M
12 YAPILIS
12.2 NOT'daki “en az 5 mm” ifadesini “ en az 2 mm" mm G
ifadesi ile degistiriniz.
L= v Oy
125 2. paragraftaki” ve/veya IEC 60981" ifadesini ¢ Tt iy
siliniz {:5‘/{(”‘*’
L Lz
TRF No. [EC60670_24B 1/4 \
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Madde Gereklilik + Deney Sonug - Aglklama Karar
NOT 2'deki HOLLANDA ifadesini siliniz. Ek ZB'ye bakiniz s
12.9 NOTu siliniz Ek ZB'ye bakiniz 157}
12.10 Bu altmaddedeki metni agagidakilerle degistiriniz:
Bosluklu duvarlar igin kullanilanlar digindaki siva G

alti tip kutularda ve mahfazalarda, duvara uygun
olarak takilmalari igin belirgin bir sekilde tespit
duzenleri bulunmalidir.

Kutunun veya mahfazanin yer degistirmesini G
onleyen, vidalarin, ilave mekanik tasiyicilarin ve
belirgin bir sekildeki tasarim &zelliklerinin yeterli
tespit dizenleri oldugu kabul edilir.

I¢ hacmi 0,4 dma'den daha az olan kutularda ve mahfazalar

Kégir duvarlara gomulecek kutularin ve mahfazalarin bolimleri icin numune, Sekil G
Z1'de gosterilen montaj bloguna monte edilir.

Sekil Z2'de gosterilen yardimei diizen, numune
tizerine monte edilir ve vidalar, Cizelge 4'te
verilen uygulanabilen momentin 2/3'line esit bir
momentle sikilir (Nm).

Daha sonra techizat, vidalarin eksenleri montaj G
duzlemine gore normal olacak sekilde, Sekil Z3'te
gosterilen bir cihazin montaj levhasina (A) tespit

edilir. (mm)
12.11 12.11'in bagligini asagidaki ile degistirin: G
7.2.1.3'ye gore siniflandirilan mahfazalar G
Ilk paragrafi agagidaki ile degistirin: G
"Madde 7.2.1.3'e gore siniflandirilan bosluklu G
duvarlarda kullanilacak kutularda ve
mahfazalarda, kutuyu ve mahfazay: bosluklu
duvarlara tespit etmek igin uygun dizenler
bulunmalidir.."
1212 Bu altmaddeyi siliniz —
12.13 Cizelge 5'i degistiriniz (salmastralara 8 mm ve
daha Ustl capa sahip test gubugu ile farkli moment 1
degerleri uygulanmasi)
12.14 2. paragraftaki "veya IEC 60981" ifadesini siliniz 2
12.101 NOT'u siliniz Ek ZB'ye bakiniz S
13 YASLANMAYA DAYANIKLILIK, KATI CISIMLERIN GIRISINE VE SUYUN
ZARARLI GIRISINE KARS!| KORUMA
13.2 NOT'u siliniz Ek ZB'ye bakiniz —
15 MEKANIK DAYANIM
15.1 3. paragrafi asagidaki ile degistiriniz. P T
Numune, disey cekig deney cihazi ile bir darbe /5,,@ ;ﬁih\\
deneyine tabi tutulmalidir (Sekil 8). ;’;é

TRF No. [EC60670_24B 2/4 \
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Madde Gereklilik + Deney Sonug - Agiklama Karar

15.2 15.2.1'e atifi siliniz. (A

15.2.2yi siliniz TSN

16 ISIYA DAYANIKLILIK

16.3 Bu altmaddeyi siliniz ==

17 YUZEYSEL KAGAK YOLU UZUNLUKLARI, YALITMA ARALIKLARI VE
SIZDIRMAZLIK BILESIGINDEN GEGEN UZAKLIKLAR

Gizelge 101'den sonraki ilk paragrafi asagidaki ile G
degistiriniz

“Uygunluk gozle muayene ile, siiphe durumunda —_
asagdidaki bolimler arasinda olgim yapilarak
kontrol edilir.”

101 EN BUYUK GUG DAGITIM YETENEGININ (PDE) DOGRULANMASI

NOT 103'G siliniz v

EK ZB, OZEL MIiLL SARTLAR (EN)

1 Danimarka

Bu standart sadece, Ek AA'daki talimatlara gore GP -
mahfazalar igin kullanilabilir. Diger tip mahfazalar
icin mekanik ve elektriksel cihazlarin birlesimi DS
EN 60439-3'e uygunluk ile dogrulanir.

7 Danimarka, italya

Sadece 7.101.1 and 7.102.1'e gore siniflandirilan s
kutular kullanilabilir (GP mahfazalar)

Belgika, Almanya, Fransa, Yunanistan -

Sadece 7.101.2 and 7.102.2'e gore siniflandirilan
kutular kullanilabilir (PD mahfaza)

9 ispanya

Kutular UNE 20451'de belirtilen standart foylere --
uygun olmali.

Bu foylerin bazilari vidalari da kapsar, ¢linki vidalar --
boyutsal bir gsart olarak dusunaldr.

114 Danimarka

Pek c¢ok eski binada topraklama iletkeni --
olmadigindan, toprak baglantisi gerektiren kutu ve
mahfazalar normalde kullanilamaz.

12.5 Cek Cumhuriyeti, Hollanda, Birlesik Krallik A<ON .
(AWK
e l"
|-- Sle
TRF No. IEC60670_24B 3/4 \>\% e
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Madde

Gereklilik + Deney

Sonug - Agiklama

Karar

Anahtar veya priz takilmasi amaglanan kutularda
Madde 7.3.3'e gore giriglerde, girigte yeterli

durduruculari olan agiklik/agikliklar bulunmalidir.

12.9

Cek Cumbhuriyeti, Hollanda

Siva alti tip kutular, metal giriglere sa hip olmali ve
ISO metrik disli metal vidalarla donatiimalidir.

Birlesik Kralhk

Kutularda, glivenligi saglayacak sekilde metal disler
bulunmalidir.

Dis agan veya dis kesen vidalara miisaade edilmez.

12.101

Birlesik Krallik

Bu maddedeki metin uygulanmaz. Kablolar, tesis
sirasinda uygulanan sabitleme vasitalari kullanilarak
tesis edici tarafindan tutturulur.

13.2

Danimarka

Normal kullanim sirasinda bir alet kullaniimaksizin
agilabilecek bir kapi veya menteseli kapag! bulunan
mahfaza olmasi durumunda IP30’'luk en kliglk
derece kapi veya menteseli kapak agildiktan sonra
surduriimelidir

EK ZC A-sapmalar

Birlesik Krallik

{Elektrik, Guvenlik, Kalite ve Sireklilik Dizenlemeleri; S| ‘2002 2665'}

2. paragraftan sonra asagidakileri ekleyin.

This standard cannot be used in installations with a
230 V single-phase supply rated up to 100 A that is
under the control of ordinary persons.

Integration of mechanical and electrical devices into
an enclosure must be verified by compliance with BS
EN 60439-3

Malta (Electrical Accessories Regulations, 2004)

Birlesik Krallik (UK Plug and Socket Safety Regulations, 1994)

vidasi icin diizenleme bulunmalidir:

BS 1363'e gore priz veya baglanti birimleri yerlestiriimesi amaglanan kutularda, BS
4662'ye uygun olarak, agagida belirtilen tespit merkezlerinde iki adet M 3,5 tespit

- takim priz veya baglanti birimi yerlestirimesi
amaglanan kutular igin yatay veya diisey merkez
hatlar Gzerinde 60,3 mm % 0,2 mm’lik merkezlerde
(mm) :

- 2 takim priz veya baglanti birimi yerlestiriimesi
amaglanan kutular igin yatay veya diisey merkez
hatlar Gzerinde 120,6 mm £ 0,3 mm’lik merkezlerde
(mm)

- 3 takim priz veya baglanti birimi yerlestiriimesi
amaglanan kutular igin yatay veya dlisey merkez
hatlar tzerinde 180,9 mm % 0,4 mm’lik merkezlerde
(mm) .

TRF No. IEC60670_24B 4/4
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Elektroteknik Laboratuvar: Gebze Miidiirliigii
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(Adi,Adresi, Sehir vb,)

Customer (Name Adress,City eic,)

(Cins, Marka, Tip, Tiir, Model vb.)
Sample Description(iype MarkModel erc.)

Numune Kabul Tarihi : 07.07.2015
Test ltem Receipt Date

Deneylerin Yapildig: Tarih
Date of Test

Uygulanan Standard / Metod

Applied Standard/Method

Raporun Sayfa Sayisi .
Number of pages of the report

Aciklamalar g
Remarks

sonuglar miiteakip sayfalarda verilmigtir.

26.10.2015 - 23.11.2015

Deneyi Talep Eden :  Elektroteknik Sektorii Mudirltiga
(Belg. Uzmani:OZKAN SAHIN)

(METAL KALIP SAN.VE TIC.A.S.: ISTIKLAL MAH.FEVZI CAKMAK CAD.NO.31
ESENYURT —~ISTANBUL)

Deney Talep Tarihi/No ¢ 07.07.2015/ 132828
Order Date / No
Numunenin Tanim ¢ SIVA ALTI SIGORTA KUTUSU, NILSON , 32331024 , - -, 4.00 adet

( 4 sayfa ek)

The sample described above Passed the applied tests. The test results are given on the following pages.

TS EN 60670-24:2013-06 Kutular ve mahfazalar — Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik
tesisatlarinda kullanilan elektriksel amagh yardimer donamm i¢in — Bélim 24: Koruma
diizenleri ve benzeri giig titketen diizenlere ait mahfazalar i¢in 6zel kura...

Yukanda tamimlanan numune igin laboratuvarimizda yapilan muayene ve deneylerden OLUMLU sonug alinmig olup, dlgtim

/'/r:: {ON ;;.f'\,
V& QPN
[ /& T\
(<2 S 2\
>\~ r ? ; Tarih e Kontrol Eden Onaylayan _
A \V# i i A
\% A fegf \‘;.\ & Date Person i tests Reviewer
% ¢ O, (
o f[/%rh..ﬂ;ﬂ\ ] Halit KURCENLI Safiye DEMIR Hil AN
Tekniker Teknik Sef Labgrat Miidiirll
Bu rapor, hazirlayan laboratuvann yazib izmi olmadan |} kopyalamip gogaltilamaz. imzasiz ve mithiirsiiz raporlar gegersizdir. o

Bu rapor, sadece deneyi yapilan numune igin gegerlidir ve “Uriin Belgesi” yerine gegmez.

This test repori shall not be reproduced other than in filll except with the written permussion of the laboratory. Test reports without signatre and seal are not valid

This test repart represents only tested sample(s). and shall not be used as Prodwct Certificate
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DENEY RAPORU
IEC 60670-24

Kutular ve mahfazalar — Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarinda
kullanilan elektriksel amach yardimci donanim igin

Béliim 24: Koruma diizenleri ve benzeri giic tiiketen diizenlere ait mahfazalar igin
ozel kurallar

2 To7e Tl T VN ) ¥ el L 0 < 1

Raportanhi sccnmammanmnnmaunay  28.11:2015

Toplam sayfa sayiSt........cccececvvveennes 24+ 4 Ek

Talepeden..................ceceovvvevneeene. - Metal Kalip San. ve Tic. As.

Adres........cccoevvevnviniincciinieinenn. - Istiklal Mah, Fevzi gakmak Cad. No:31 Esenyurt/ISTANBUL

Deney spesifikasyonlar:

Standart ........ccccovvviieiiiiicieeneee. - |IEC 60670-24: 2011 (Second Edition ) to be used in conjunction with
IEC60670-1: 2002 (First Edition) + A1:2011

Deney prosediirii ..............cccoeeevree.. . CB

Standart digi deney metodu............  N/A

Test Report Form No. ....................: |EC60670_24B

Test Report Form(s) Originator........ ;o IMQ

Master TRF........ccocciviviviciiiniennnnn. - Dated 2012-05

Copyright © 2004 EC System for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment

(ECEE), Geneva, Switzerland. All rights reserved.
Bu TRF, ticari amaglar disinda, ECEE' ye bilgi verildigi sirece, kismen veya tamamen gogaltilabilir. Bu gogaltmalardan dolay!
olusabilecek hata ve yaralanmalardan |IECEE higbir sorumluluk kabul etmez.

Bu TRF IECEE uyesi olmayanlar tarafindan kullanildiginda, IECEE / IEC logosu ve CB semasina atif rapordan
ctkartiimalidir.

IECEE 02’ ye gére bu rapor, akredite edilmis bir CB test laboratuvan tarafindan imzalanmadikga ve milli
belgelendirme kurulusunun yayinladig: bir belgenin eki olmadikga, CB test raporu olarak kullanilamaz.

Deney numunesinin tanimi............:  Sigorta Kutusu

MEHKEL i | KILSON
UretiCi.......ccccoevveeeceeeeesiseneneee - Metal Kalip San. ve Tic. As.
Model/Tip reference.....................: 24'li Siva alt| -32331024
Beyan degerleri............cccceeeeeeeee... © - Pde 30 W, 400 V, IP40 YALITKAN
TRF No. IEC60670_24B 2/24 \
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Deney prosedulr( ve deney yeri:

(< | CB Deney laboratuvar: TSE DKMB Elektroteknik Laboratuvari Gebze Mudurltigu
Deney yeri/adres................cccvvveecvinierninns : | Cumhuriyet Mah. 2258. Sok, Cayirova Tren Istasyonu Yani
Gebze | KOCAELI
Deneyi yapan (isim + imza)................ : | Halit KURQENLi% Safiye DEMIR

Onaylayan(isim + imza).................... :

| i BT

O

Deney prosediirii: TMP

!

Deney yeri/ adres...............cocoeeeevevvcvnennnn.

Deneyi yapan (isim + imza)............. :
Onaylayan(isim + imza)....................
(] | Deney prosediirii: WMT

Deney yeri/adres...............cccoeenviernennnnnns

Deneyi yapan (isim + imza)................ :

Tamkhk eden(isim + imza) ................ :

Onaylayan(isim + imza).................... :

[J | Deney prosediirii: SMT

Deney yeri/adres...............cocccoooviiiiinniinn
Deneyi yapan (isim + imza)................ :
Onaylayan(isim + imza)...................... :

Supervised by (isim + imza) .............
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Eklerin listesi (herbir ekin toplam sayfa sayisi ile birlikte):

Deney ozeti:
Numune model no: Yapilan deney (Deney adi ve maddesi):
NILSON 24'li Siva Alti Tim deneyler uygulanmistir.

Ulusal farkhilhilara uyum &zeti
Adreslenmis lilkelerin listesi

(X Bu riin TS EN 60670-24:2013-06 Kutular ve Mahfazalar sartlarini saglar.

isaretieme plakasinin kopyasi
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Deney numunesinin 6zellikleri.......................c........ ;

71 Malzemenin niteligi K711 Yalitkan
(0712  Metal
[J 7.1.3  Birlesik

7.2 Montaj metodu 7.24 Siva alti, siva ici veya gémiilii
X 7.2.1.1 Yanici olmayan duvarlar,tavanlar veya dosemeler
O 7.2.1.2 Yanabilir duvarlar,tavanlar veya désemeler

O 7.2.1.3 Bosluklu duvarlar, bosluklu tavanlar veya bosluklu
dosemeler veya mobilya

[] 722  Suwa iistii montaj

O 7.2.2.1 Yanici olmayan duvarlar, tavanlar, désemeler veya maobilya
O 7.2.2.2 Yanabilir duvarlar, tavanlar, désemeler veya mobilya
K723 Yerlestirme:
X 7.2.3.1 Dokim iglemi sirasinda beton igerisine montaj igin uygun
(Madde 7.6)
(] 7.2.3.2 Beton igerisi harig tiim montaj tipleri igin uygun
7.3 Giris (Cikis) tipleri O 7.3.1 Sabit tesisatlarda kullanilan kilifli kablolar igin girigleri olan

0732 Bukilgen kablolar igin girigleri olan

733 Diiz veya oluklu borular igin girisleri olan

[0 7.3.4  Disli borular igin girisleri olan

(]735 Diger tip iletkenler/ kablolar veya borular igin girisleri olan
(J736 Agikligi olan

X 7.3.7  Girigleri olmayan: Girig agikliklari montaj sirasinda yapilanlar

7.4 Sikigtirma diizenleri [(J 741  Kablo tutuculu
(] 742  Kablo tesbit elemanli
743 Bikilgen borular igin sikistirma diizeni olan

X 7.4.4  Sikistirma diizeni olmayan

7.5 Montaj sirasinda en 3751 -5 °C to +60 °C
diisiik ve en yiiksek
sicakliklar ! [J752 -15°Cto+60°C

X] 75.3 -25°Cto+60°C

76 Dokim iglemi stiresinde |[X] 7.6.1 +80 °C
en biylk sicakliklar 0762 +90°C

7.7 Madde 7.2.1.3'e gére L% Sinif Ha

oyuklu duvarlar ile = = 3 . =
benzerleri igin kutular ve O z73 Oyuklu duvarlara monte edilen bdlimlerin koruma derecesine gére:

mahfazalar P20

O 773, >P2X
2

7.8 Donanimi kutulara tespit |[7] 7,819 Vidalarla birlikte temin edilen kutular
etmek igin diizenler
[] 7.8.2 Vidalarin takiimasi amaglanan kutular

[] 7.8.3 Kancalarin takiimasi amaglanan kutular

(] 7.8.4 Diger diizenlerin takiimasi amaglanan kutular

TRF No. IEC60670_24B 5/24
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7.101 |Bos mahfaza [ 7.101.1 GP mahfaza:
[ 7.101.2 PD mahfaza
7.102 |Basit mahfaza [} 7.102.1 GP mahfaza .
(] 7.102.2 PD mahfaza

Muhtemel deney hiikiimleri:

Bu deney bu numuneye uygulanmaz......................... —~(UYGULANMAZ)
Deney sonucU UyguUNAUF.........c.cociiiminiiaineneeenerens G (Gegti)

Deney sonucu uygun degildir...........c.cccoovrrvevrcernennnns K (Kald1)
BOROY.....oviiinvnmim i i s e :

Deney numunesinin alinma tarihi............cccccoeieienennns : 07.07.2015

Deneylerin yapildidi tarihler..............c.ccoeevveeviececreene : 26.10.2015-23.11.2015

Genel uyarilar:

Bu raporda sunulan bitiin deney sonuglari yalnizca deneyden gegirilen Grtn ile ilgilidir.
Bu rapor, deney laboratuvarinin yazili onay! olmadan kismen gogaltilamaz.

“ agiklamaya bakiniz" ifadesiyle, raporun ekinde sunulan agiklamaya atif yapilmaktadir.

“ ekli tabloya bakiniz" ifadesiyle, raporun ekinde sunulan tabloya atif yapiimaktadir.

Bu raporda ondalik ayirici olarak [X] virgiil / [] nokta kullaniimistir

Manufacturer’s Declaration per sub-clause 6.2.5 of IECEE 02:

The application for obtaining a CB Test Certificate
includes more than one factory location and a
declaration from the Manufacturer stating that the
sample(s) submitted for evaluation is (are)
representative of the products from each factory
has been provided .................cccocovooveeeeieeeereee 4[] Yes [] Not applicable

When differences exist; they shall be identified in the General product information section.

Fabrika(lar)in adi ve adresi:

Genel iiriin bilgileri:

NILSON
24’la Siva alt -32331024
Pde 30 W, 400 V, IP40 YALITKAN

TRF No. IEC60670 24B 6/24
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8 iSARETLEME

8.1 Govde koruma mahfazalar asagidaki biIgiIerI‘e isaretlemeli:

a) Imalatgi veya sorumlu saticinin ad, ticari markam G
veya marka iSareti............ccevveeeieeveecrecrieseieees s :

b)IP>3Xvelveya P >X0........cccooeveviiiiiiciciinns : |IP40 G

@

IP kodu mahfazanin digina isaretlenmeli

IP derecesi kapi veya kapak agildiktan sonra de G
devam ediyorsa, IP kodunun kapi veya kapak
acildiktan sonra gorulebilir olmasina izin verilir

Minimum IP20 korumasi, kapi agikkken de -
sadlaniyorsa, IP kodunun kapinin arkasina
isaretlenmesine izin verilir.

c) toplam yalitim igin sembol(uygulanabilirse).....: -

d) ) tip tasarimi, referans numarasi veya katalog G
numarasi

e) sadece notr baglantisi igin amaglanan baglantl G
ucunun N harfi ile igaretlenmesi.........................

f) koruyucu iletken baglanacak baglanti ucunun G
topraklama sembolii ile isaretienmesi.................:

g) beyan gerilimi (V) ..coumimnihiaara ma il © 400V G

h) beyan akimi (7.101.2 ve 7.102.2'deki mahfazalar): G

i) standart referans numarasi.............c..coeevveevcrvennnn. : G

i) 90°C olmasi durumunda ingaat islemleri --
sirasindaki en yiiksek sicaklik .............cccccovvevvecnen. ;

k) Madde 7.3.7'ye gore siniflandirilan kutular ve
mahfazalar igin montaj sirasinda yapilabilen glrlslerle
ilgilkgerekli:bilgiler:c i iamnsnansasiiduas 3

1) GP mahfazalar igin en blytik gli¢ dagltma G
yetenegi (7.101.1 ve 7.102.2)... sy

m) Madde 7.7'ye gére smlﬂandlrllan mahfazalar -
icin ici bos duvarlarda kullanabilirlik,

n) Varsa karsilik gelen boyut foyu. -

p) Asagidaki isaretler; G

-Madde 7.101.1 ve Madde 7.102.1’e gére G
siniflandirilan mahfazalar igin “GP” isareti

-Madde 7.101.2 ve Madde 7.102.2'e gore --
siniflandirilan mahfazalar igin “PD” isareti

TRF No. [EC60670_24B 7/24
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8.2 Isaretieme dayanikli ve okunabilir olmalidir

15 saniye suyla ve 15 saniye petrol ispirtosu ile
ovularak isaretlemenin dayaniklilik deneyi

Deneyden sonra: isaretleme hala okunabilir
olmalidir.

8.101 Kullanma talimati ve/veya dokiimanlarda istenen bilgiler

QIO O] @O

Amaglanan koruma derecesini elde etmek igin
kullanilacak vasitalarla ilgili uygun bilgileri
saglamall,

Uretici, montaj igin gerekli talimatlari vermeli -

- Madde 7.101.1 ve Madde 7.102.1'e gére G
siniflandirilan mahfazalar igin imalatgi, mahfaza ile
birlikte verilen dokiimanlara tesis igin gereken
talimatlari

-Madde 7.101.2 ve Madde 7.102.2'ye gore
siniflandirilan mahfazalar igin imalatgi, mahfaza ile
birlikte verilen dokiimanlara uygun montaj ortamina
gore tesis icin gereken talimatlari

9 BOYUTLAR

Kutular ve mahfazalar, varsa, standard foylere G
uygun olmalidir........cccviveieieneiiereeeeereere e Eke bakiniz

10 ELEKTRIK GARPMASINA KARSI KORUMA

Kutular ve mahfazalar, imalatgi talimatlarina
uygun olarak normal kullanimdaki gibi
yerlestirilip monte edildiinde:Gerilimli
bollimlere erisilememelidir.

Mahfazalar, IEC 61032'ye gore 20 N'luk bir G
kuvvetle en az 1 dakika uygulanan 11 nolu
deney sondasi ile deneyden gegirilmeli

Madde 7.1.1 ve Madde 7.1.3'e gore,
termoplastik veya elastomerik malzemeden
yapilan bolimleri olan tim mahfazalar, IEC G
61032'deki 11 nolu deney sondasinin ucu ile
dogrudan uygulanan bir kuvvete 35 °C + 2
°C'de 1 dakika stireyle tabi tutulmali

10.101 Mahfazalar, imalat¢inin talimatinda
gosterilen gerekli vasitalarla tamamlanmis
olarak ve varsa pencere acikligi/agikliklar G
imalatgl tarafindan teslim edilen kor tapalar
velveya imalatgi tarafindan belirtilen Griin
numuneleriyle tamamen doldurulmus olarak
deneye tabi tutulur.

Mahfazalar normal kullanimdaki gibi G
yerlestirilip monte edildiginde IP > XXC'ye
sahip olmall

Toplam yalitimli mahfazalar, normal kullanimdaki gibi yerlestirilip monte edildiginde:

TRF No. IEC60670_24B 8/24
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a) yalitkan malzemedeki gémme cihazlarin G
tamamini kaplamal .

b) iletken bélimler tarafindan delinen bélim G
olmamal

c) koruyucu devreye bagli iletken bolim G
(plaka, kapak veya gergeve gibi) olmamali

Mahfazalar, IEC 61032'ye uygun C deney G

sondaslyla 3 N'luk bir kuvvet 1 min sireyle
(uygulanarak deneye tabi tutulmali

Termoplastik ve elastomerik malzemeler Madde 7.1.1 ve 7.1.3'ye gore, IEC 61032, G
C deney probu ile (35 + 2) °C'de ilave deneyden gegirilir:

- yalitkan malzemenin zayiflayarak gtivenligin G
bozulabildigi, membranlar ve benzerleri
disindaki tim yerlere 3N

- kirilarak agilan deliklere 3 N G
1" TOPRAKLAMA DUZENLERI
11.1 Agikta iletken bolimleri bulunan Kutular ve mahfazalar

- Dislk direncli topraklama diizenleri ile
donatiimalidir.

- bu tir bir topraklama diizenine uygun
tertibatlara sahip olmalidir.

Topraklama dizenleri, asagidakilere uygun bir sekilde olmail: --

-kolayca erisilebilir olmali ve -

-bir donanimin gikarilmasi, topraklama -
surekliligini bozmamali ve

-¢ikarilabilir kapagdin bir bolimii olmamali -

Direne: = 0,080 (Q0) st -
11.2 7.7.2'ye gore siniflandirilan kutular ve mahfazalar (Sinif Hb) -
11.3 7.1.2'ye gore yanlari gikarilabilen kutular ve -
mahfazalar

Ayrilabilir boltimler arasindaki elektriksel -
baglantilar en az bir vidali baglanti igerecek
sekilde yapiimali.

11.4 Toprak baglanti uglari

Toprak baglanti uglarinin disleri bozulmamali. -

Deney boyunca: Hasar olmamali Bakiniz ekli gizelge11.4 --

Toplam yalitim igin kullanilmasi amaglanan -
mahfazalar harig, mahfazanin tim iletken
boéllmleri ayri ayri veya gruplar halinde
koruyucu devre baglanti uglarina baglanmis

olmali.
Birenc < 0,05 QUK wmvmnisstssmsssises =
s :N ;
12 YAPILIS (S
[ [= /l
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Kutular ve mahfazalar keskin kenarlar
icermemeli

®

Kutu veya kapagin i¢ ve dis ylizeyleri agagidaki 6zelliklere sahip olmali:

- soyulma, katlara ayriima olmamali

- kaygan, kabarciksiz, ¢atlaksiz olmali

121 Menteseli kapaklar,kapaklar veya kapak levhalari veya bunlarin bolimleri

QOO ®

Elektrik garpmasina karsgi koruma saglamas| amaglanan menteseli
kapaklar,kapaklar veya kapak levhalari veya bunlarin bélimleri:

@

- etkin bir sekilde yerine sabitlenmelidir

- sadece bir alet veya anahtar yardimiyla -
yerlerinden ¢ikarilabilmeli

12.2 Bosaltma delikleri --

Koruma derecesi, IPX1'den IP X6'ya kadar -
olan siva Ustl ve siva igi montaj mahfazalari,
¢ap!l 5 mm olan, ya da genisligi veya boyu en
az 3 mm olan 20 mm? alanh bir bosaltma
delidi agilabilecek sekilde tasarimlanmali

Bosaltma deliklerinin etkin olmasi e

123 Mahfazalarin montaiji --

Mahfazalarda, montaj metoduna uygun G
baglantisi igin diizenekler bulunmali (7.2)

Dahili tespit diizenlerinin iletken béllimleri G
tespit dizeni yuvasinin en blylk genisliginin
en azindan %10'u kadar, tespit diizeninin
tepesi lizerine tasan yalitkan ile gevrelenecek
sekilde imal edilmelidir (mm) ..........cccoovvviiinenn. 10%of mm=> mm

12.4 Biikilgen kablolar igin girigleri bulunan mahfaza ve kutular -

Madde 7.3.2'ye gore siniflandirilan, kutulara -
ve mahfazalara saglanan giriglere (gikislar),
biikiilgen kablolar kolaylikla monte edilebilmeli
ve

- biikllgen kordonun girdigi yerde hasar -
olmamali, veya

- mahfaza kullanilabilir durumda olmamal -

12.5 Biikulgen kablolar igin girigleri olan kutular ve mahfazalar -

Madde 7.3.2'den baska Madde 7.3'e gore -
siniflandirilan giris agikliklari asagidakilere
imkan saglamalidir:

- bir boru veya uygun bir baglanti, ve/veya --

- kablonun koruyucu kilifi -

Boru girigleri igin giris agikligi: —

TRF No. IEC60670 24B 10/24
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- |EC 60423 velveya IEC 60981'deki sartlara
uygun boyutlardaki borularin veya bu
boyutlarin birlesimi ile elde edilen borularin
girigi icin uygun olmalidir.

- birden fazla giris agikligi varsa bunlardan
en az ikisi uygun olmalidir

126

Kablo tespit elemani(lar) olan kutular ve mahfazalar

Madde 7.4.2 'ye gore kutularin ve
mahfazalarin sikigtirma diizenleri, iletkenlerin
baglantisi gerilmelerden serbest kalacak
sekilde olmalidir

Gerilmelerden serbest kalinmasina ve
bikulmelerin dnlenmesine nasil etki
edilebileceginin amaglandigi agik¢a
belirtiimelidir

Kablo tespit elemanlar::

- farkl tiplerdeki bikiilgen kablolara uygun,

- tespit elemanin en az bir bolimi, kutunun
bilesen bélimlerinden biri ile ayrilmaz
durumda olacak veya siirekli olarak
sabitlenecek sekilde imal edilmis,

- yalitkan malzemeden yapilmis veya metal
bolimlere sabitlenen bir yalitkan astarla
donatiimis,

Kablo tespit elemanina normal kullanimdaki gibi asagida belirtilenler uygulanir:

- Blikiilgen kablolarin dig boyutlari (mm):

mm

- Sikigtirma vidalar Cizelge 4'te belirtilen
déndirme momentinin 2/3'ne esit bir
momentle sikistirilir (Nm):

- Kablo salmastralari Cizelge 5'te belirtilen
déndirme momentine esit bir momentle
sikistinhr:

Cizelge 3'te belirtilen kuvvetle kabloyu
numune igerisine 1 mm'den fazla sokmak
mumkin olmamalidir 3 (N):

- Cizelge 3'te belirtildigi gibi 1 saniye siire ile
50 defa gekme kuvveti uygulanir

- Cizelge 3'te belirtilen moment (15 £ 1) saniye
uygulanir

Deneyden sonra: yerdegistirme <2 mm (mm)

Kablo tespit elemani hasarlanmamal

12.7

Kablo tutucu diizenleri olan kutular ve mahfazalar

Madde 7.4.1'e goére siniflandirilan kablo tutucu
diizenleri, kabloyu yerinde tutumalidir.

7.5.2 veya 7.5.3'e gore siniflandirilan kutular
ve mahfazalar sirasiyla (-15+ 2) °C ve (-15
2) °C ‘de deneyden gegirilir.

Imalatgi talimatlarinda belirtildigi gibi en biiylik anma kesit alanli kablo baglanarak
(20 + 1) N'luk bir eksenel kuvvet 1 dakika boyunca uygulanir:

TRF No. I[EC60670_24B 11/24
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Kablo tipi’en blylik anma kesit alani(mm?2):

Deneyden sonra: yerdegistirme < 3 mm (mm):

Kabilo tipi/en biylik anma kesit alani(mm?):

Deneyden sonra: yerdegistirme < 3 mm (mm):

12.8

Mekanik darbe ile gikarilmasi amaglanan kirilarak agilan delikler (gikislar)

12.8.1

Genel olarak

Kirllarak agilan delikleri (gikislar) kutuya hasar
vermeden ¢ikarmak mimkiin olmalidir.

Kablolar igin kullanilan kirilarak agilan
deliklerde: (gikislar) yonga veya gapaklar
olmamalidir

Borular ve/ veya kademeli rakor veya
membran ile birlikte kullanilan, kirilarak agilan
deliklerde (gikislar): yonga ve gapaklar dikkate
alinmaz

Madde 7.1.2'ye uygun kutu veya mahfazanin, agik olan kirilarak agilan deliklerini
(¢ikiglar) kapatmak igin kilitsomunu kullaniimadan bosluk tikayici vida benzeri aparat
kullantlir.

- yerinden ¢itkmamall ve

- etkisi zayiflamamali

- kirillarak agilan deliklerin tim sartlarini
saglamal.

12.8.2

Kirilarak agilan delik tutuculari

Montajdan sonra kirilarak agilan delikleri olan kutular ve mahfazalar 6 mm gapli diiz
uglu madrel kullanilarak deneyden gegirilir:

-canli bélumlere erisme saglayan boliimlere
(30 £ 1) N'luk bir kuvvet, (15 + 1) s slireyle

uygulanir

- canh boliimlere erisme saglayan bélimlere
(40 + 1) N'luk bir kuvvet, (60 + 1) s slreyle
uygulanir

Cok asamali kirillarak agilan deliklerin
kullanildidi kutularda, en kiiglk kuvvet
uygulanir.

Deney sirasinda: kirllarak agilan delik yerinde
kalmalidir

Deneyden 1 saat sonra: mahfazanin koruma
derecesi dedigsmemelidir

12.8.3

Kirilarak agilan deligin gikariimasi

Kirilarak agilan delikler imalatgi tarafindan belirtildigi gibi bir alet yardimi ile
cikarnimasi, sartlandirma olmaksizin:

Deney sirasinda: ¢ok asamali deliklerde, daha
blyiik asamali delik yerinde higbir yer
degistirme olmamalidir.

Deney sonucunda: keskin kenar ve hasar
olmamalidir.

Madde 7.5'deki minimum sicaklikta 5 saat + 10 dakika boyunca sartlandirildiktan
sonra, kirilarak agilan delikler imalatgi tarafindan belirtildigi gibi bir alet yardimi ile
¢ikariimasi (Madde 7.1.1 veya Madde 7.1.3'ye uygun mahfaza ve kutular)
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Deney sicakliBl {"C) ...k i i

Deney sirasinda: gok agamali deliklerde, daha
blytik agsamali delik yerinde higbir yer
degistirme olmamalidir.

Deney sonucunda: keskin kenar ve hasar
olmamalidir.

12.8.4

Kirilarak agilan delikleri cevreleyen yiizeyler

Kirilarak agilan delikler diiz ylizeyde olmali -

129

Vidali tespit sekillleri

Tespit diizeni mekanik zorlamalara G
dayanmalidir

Yalitkan malzemeden yapilmig, sabitleme
araclarinin digindaki, standart olmayan disli
vidalar, Ureticinin talimatlarina gore deneyden

gegirilir.

Dis agan veya dis kesen vidalar, yalnizca G
monte edilmesi amaglanan parga veriimisse,
mekanik tertibatlar icin kullaniimalidir

Vidalarin mekanik dayaniminin dogrulanmasi | Bakiniz ekli tablo 12.9

12.10

7.2.1.1 ve 7.2.1.2'e gore siniflandirilan kutularin ve donanimin tespit diizenleri G

Oyuklu duvarlar igin olan kutu veya G
mahfazalar haricindekiler igin temin edilen
sabitleme araclar..... it

Mahfaza veya kutu ile birlikte vide verilmemesi G
durumunda, Ureticinin talimatlarina gore

yapilir,

Vidalar, ilave mekanik destekler veya tasarim G
ozellikleri, uygun sabitieme araglari olarak
kabul edilebilir.

Blok, asagidaki malzemelerle doldurulmus G
ONBDIIIF: oo unnuiainssnmssiiis sis oo s Loswimiey

Sekil 23'de tarif edilen yardimci cihaz G
numuneye monte edilir ve vida gizelge 4'de
verilenin 2/3'ine esdeger bir tork ile sikilir ........

Deneyden sonra, $Sekil Z3'e gére,numunenin G
montaj blokuna gore yer degistirmesi < 0,5
mm

12.11

Madde 7.7.1'e gore siniflandirilan kutular ve mahfazalar (Class Ha) --

Madde 7.7.1'e gore siniflandirilan, bosluklu -
duvarlarda kullanilacak kutularda ve
mahfazalarda, kutuyu ve mahfazayi bosluklu
duvarlara tespit etmek igin uygun diizenler
bulunmalidir.

1242

Madde 7.7.2'ye gore siniflandirilan kutular ve mahfazalar (Class Hb) -

1213

Kablo salmastra girigi s

Tork testi: metal gubul ile temin edilen salmastralar, Cizelge 10'da belirtilen bir tork
ile 1 dakika + 5 saniye boyunca, 10 defa sikistirilir ve gevsetilir.
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- deney gubugunun gap! (MmM) ......coveviiniens _ -

- malzemenin tipi (metal / yahtkan).................:.. A

= tork (NMT) oo mbald bbb flna ohstme, L

Deneyden sonra: hasar olmamasi =

12.14 Borular igin girisleri (gikislar1) veya agikliklari olan kutular ve mahfazalar -

Madde 7.3.4'e gore siniflandirilan kutular ve -
mahfazalar ve Madde 7.3.6'da belirtilen konik
acikliklar Madde 12.14.1, Madde12.14.2 ve
Madde 12.14.3'teki deneylere dayanmalidir.

Madde 7.4.3'e gore siniflandirilan kutular ve --
mahfazalar Madde 12.14.1 ve Madde
12.14.2'de deneyler dayanmali

12.141 Borular igin girig acikliklari olan mahfazalar: en klgilk boyutlu boru pargasina (100 --
2) N'luk bir kuvvetle 1 dakika + 5 saniye sire ile bastirilir

Deney sirasinda: borunun kutu igerisine daha 2
fazla girisi mimkiin olmamalidir

12.14.2 Madde 12.14.1’e gore yapilan deneyden sonra gekme deneyi: En klgiik boyutlu -
boru (20 + 2) N'luk bir cekme kuvvetiyle 1 dakika stre ile eksenel olarak yiklenmesi

Deney sirasinda: boru, mahfazanin girig 2
agikligindan dolayl gevsememeli.

12.14.3 Girig agikliiginin bukilme gerilmesine karsi dayaniklihgi: Bir parga boru (100 + 2) -
N'luk bir sikigtirilabilir bir kuvvetle giris agikliginin icerisine sokulmali ve 3Nm'lik bir
biikme momenti ile yliklenerek deney (60 + 2) ° ‘lik bir aralikla alti farkli yonde
yapilmaldir.

Deney sirasinda: girig acgiklidinda, gevgseme =
veya hasar olmamali ve boru, girig agikliginda
kalmali.

12.15 Kutu ve mahfazalarin i¢ hacmi -

Kutu veya mahfazanin ve her bir béliimiin i¢ -
hacmi 6lgultr

Kutunun yada mahfazanin hacmini arttirmak igin yapilmis bir yan hava -
boglugunun / oyugun hacmi, bu yan hava bosluguna agilan agikligin en kigiik
boyutundan daha buylk olmamak sartiyla bu boslugun derinligi kullanilarak
hesaplanir.

Olgme silindirinde,dnce ve sonra suyun --
hacmi 6lgullr ve kutunun hacmi hesaplanrr. ...

12.101 Oyuklu duvarlarda kullanilacak mahfazalar, -
kablolari veya cihazlari yerinde tutmak igin
donanimlara sahip olmali

12.102 Mahfazalar, imalatg tarafindan belirtilen =
yardimci donanimlarin (tamamen donatilan)
glivenli bir sekilde montajina ve baglantisina
izin vermek icin yeteri kadar bosluga sahip

olmaldir.
13 YASLANMAYA, KATI CiSIMLERIN VE SUYUN ZARARLI GiRIiSINE KARSI
KORUMAYA DAYANIKLILIK
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13.1 Yaslanmaya kars! dayaniklilik

13.11 Yalitkan ve kompozit kutular ve mahfazalar, sizdirmaziik malzemeleri, kademeli
rakor ve degistirilebilir membranlar, (70 £ 2) °C'lik bir 1s1 kabini iginde (168 + 4) saat
boyunca tutulur, sonra (96 + 4) saat siireyle oda sicakliginda tutulur.

Salmastralar Madde 12.13'te belirtilen
deneyde uygulanan déndiirme momentinin
Ugte ikisine esit bir déndiirme momenti ile
SHCHIE AN | covvrpssnmsmmmmmmsnunssssansssssmmssdbmne il

Daha biiytik tork degeri, gerekugmde Uretici
tarafindan belirtilir (Nm) .. AT e e

Deneyden sonra: zararli bicim bozulmasi veya G
benzer hasarlar gériilimemelidir

131.2 Girig acikliklarindaki kademeli rakor ve giris --
membranlari ile koruyucu membranlar,
glvenli olarak tespit edilmeli ve normal
kullanimda olugsan mekanik ve isil
zorlamalarla yerinden gikmamalidir

Numuneler Madde 13.1.1'de belirtildigi gibi isitma hiicresinde (40 + 2) °C'de 2 --
saat £15 dakika sure ile bekletilir

Bu siireden hemen sonra IEC 61032'ye gore --
11 nolu deney sondasinin ucu ile (30 -2) N
luk bir kuvvet, kademeli rakor ve/veya
membranlarin gesitli bélimlerine (5 + 1)
saniye sure ile uygulanir Deney sirasinda:
kademeli rakor ve/veya membranlarda, canli
bolimleri erigilebilir duruma getirebilecek
herhangi bir hasar bulunmamali.

Eksenel gekmeye maruz kalabilecek kademeli -
rakor ve/veya membranlar: (30 -2) N'luk bir
eksenel kuvvetin (5 + 1) saniye boyunca
uygulanmasi. Deney sirasinda: kademeli
rakor ve/veya membranlarda, canli boltiimleri
erigilebilir duruma getirebilecek herhangi bir
hasar bulunmamali.

Herhangi bir igleme tabi tutulmamis, kademeli -
rakor ve membranlarla donatiimis ayni
mahfazalar Uzerinde tekrarlanmasi

Deneyden sonra: zarall bigcimbozulmasi, -
catlama ve benzer hasarlar olmamali.

13:11.3 Madde 7.5.2 ve Madde 7.5.3'e gore -
siniflandirilan, kutularin ve mahfazalarin giris
aglkliklarindaki kademeli rakor ile giris
membranlari: ortam sicakliginin digmesi
durumunda, kablolarin girigine izin vermeli.

Mahfazaya, herhangi bir yaglandirma iglemine tabi tutulmamis, kademeli rakor -
vel/veya membranlar takilarak, 2 saat sureyle buzdolabinda tutulur.

Deney sicakligi (°C) : -

Sartlandirmadan hemen sonra: korlestiriimis -
herhangi bir kademeli rakor ile girig
membranlarinin delinmesi ve kablolarin
sokulmasi mimkin olmalidir

TRF No. [EC60670_24B 15/24
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Deneyden sonra: zararli higbir bigim e
bozulmasi, ¢catlama veya benzer hasarlar
gorilmemelidir

13.2 Kati cisimlerin girisine karg! koruma -

Mahfazalar, beyan edilen IP kodu ile uygun -
olacak sekilde, en az IP 3X koruma
derecesini saglamali: IP40

Normal kullanim sirasinda bir alet
kullaniilmaksizin agilabilecek bir kapi veya
menteseli kapagdi bulunan mahfaza olmasi
durumunda IP20'lik en kiglk derece kapi
veya menteseli kapak agildiktan sonra
sirddriimelidir

Mahfazalar, imalatginin talimatlarina gore, vidall salmastra veya kademeli i
rakorlari ile monte edilmig kablolari ile normal kullanimdaki gibi monte edilir:

- kablo tipi, en kigik anma kesit alani (mm?).. ==

- kablo tipi, en kii¢lik anma kesit alani (mm?).. —

Vidali salmastra veya kademeli rakorlari olan mahfazalar, imalatg tarafindan ==
belirtildidi gibi, boru ile donatilir.

- en kiglk ¢gap veya boyut (mm) .......ccceeeeee. =

- en blyik gap veya boyut (mm) ...................... -

Kutunun kapagi veya kapak levhasindaki s
tespit vidalari, Madde 12.9'daki deneyde
kullanilan Cizelge 4'te belirtilen degerlerin
2/3'lne esit bir dondirme momenti ile sikilir
(N T S T I T T T

Imaltgi tarafindan belirtiimesi durumunda, ——
daha bliyiik tork degerleri uygulanabilir. (Nm)

- IP5X: deney IEC 60529, kategori 2'ye uygun -
olarak, varsa bosaltma delikleri agilmadan

yapilir.

- IP=4X: deney probu bosaltma delikleri --
haricinde herhangi bir delikten gegmemelidir

- IP=4X: deney probu bosaltma deliklerine --
uygulandiginda gerilimli bélimlere
erigsilememelidir

- IPSX: toz tim i¢ ylzeyi kaplamamalidir -~

- IP6X: kutu veya mahfaza icerisine toz --

girmemelidir
13.3 Suyun zararl girigine kars! koruma -
13.341 IP X0'dan daha yiiksek koruma dereceli -

mahfazalar, belirtilen IP koduna uygun olarak
suyun zararll girisine kars! koruma

saglamalidir . s e L IP40
Mahfaza boyutlari referans diizlem S (rn’)f !/ﬁ_':'_;u__"' NI,
cevre (m)... ! f;‘;{;e RIK
¥ (o
LN, o R
TRF No. [EC60670 24B 16/24 \ % \“.,-
LAB-D-FR-36/15.08.2014-0 \TNS



<@

MUAYENE - DENEY SONUCLARI

DENEY LAB. MERKEZI BASKANLIGI ELEKTROTEKNIK LABORATUVARI
HEADSHIP OF TSE TEST LABORATORIES CENTRE ELECTROTECHNICAL LABORATORY

TEST RESULTS

276753 /11-15

asagidaki deney sartlarinda uygulanir:

Siva ustd, siva alti veya siva igi mahfazalara, IEC 60529'daki uygun deneyler

- madde 13.3.2 ve 13.3.3'e gore, boyut S <
0,04 m?veyacevre<0,8 m

- madde 13.3.2 ve 13.3.4’e gore, boyut S
> 0,04 m? ve gevre > 0,8 m according to

belirtilen kablolar ile donatiimalidir:

Vidali salmastralari veya kademeli rakorlari olan mahfazalar, imalatgi tarafindan

- kablo tipi, en kiglik anma kesit alani (mm?)

- kablo tipi, en biyiik anma kesit alani (mm?)

belirtilen borular ile donatiimalidir::

Vidali salmastralari veya kademeli rakorlari olan mahfazalar, imalatgi tarafindan

- en kiliglik ¢ap veya boyut (mm).....................

- en biylk ¢ap veya boyut (mm).....................

Kutu kapagd! veya kapak levhasindaki tespit
vidalari, Madde 12,9'da deneyde kullanilan,
Cizelge 4'te verilen degerlerin 2/3'line esit bir
déndirme momenti ile sikilir (Nm)..................

13.3.2

Siva Ustl mahfazalar, normal kullanimdaki
gibi monte edilir.

Siva alti ve siva igi mahfazalar bir deney duvarina tespit edilir:

- imalatginin talimatlarina gore

- sekil 5'e gore

Mahfazalar, Uretici tarafindan beyan edilen ,en
biylk ve en kiiglk kesit alanl iletkenlere
sahip kablolar ile donatilir. .........ccccccoeeiniiriinnnn,

IPX3 ve IPX4 mahfazalar: IEC 60529'deki
salinim yapan tiptin (Sekil 4) veya pusklrtme
memesinin (Sekil 5) kullaniimasi.......................

13.33

Deneyden hemen sonra mahfaza igerisinde
0,2 ml x S (cm?)'den fazla su olmamalidir (ml)..

Deneyin tamamlanmasindan sonra 5 dakika
icinde Madde 14.3'de belirtilen elektrik
dayanim deneyine dayanmalidir

13.34

Deneyden hemen sonra gosterge kagidi hala
kuru kalmalidir.

14

YALITIM DIRENCI VE ELEKTRIK DAYANIM

14.1

Madde 7.1.1 ve Madde 7.1.3'e gore
siniflandirilan mahfazalarin yalitim direnci ve
elektriksel dayanimi yeterli olmall.

Numuneler ,bagil nemi %91 ile%95 , sicakligi 20 °C ile 30 °C arasinda olan
sogutma hicresinde asagidaki siirelerde tutulur:

- IPXO0 olarak siniflandirilan mahfazalar 2 glin
(48 saat)
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LAB-D-FR-36/15.08.2014-0




@ DENEY LAB. MERKEZI BASKANLIGI ELEKTROTEKNIK LABORATUVARI 276753 /11-15
HEADSHIP OF TSE TEST LABORATORIES CENTRE ELECTROTECHNICAL LABORATORY

MUAYENE - DENEY SONUCLARI TEST RESULTS

- IPX0'dan bulylik korumasi olan mahfazalar --
7 glin (168 saat) .

Bu islemden sonra higbir hasar G
gortlmemelidir.

14.2 500 V d.c.gerilim uygulanmasindan 1 dak. G
Sonra élgllen yalitim direnci Cizelge 14.2'ye bakiniz

14.3 Elektriksel dayanim: 1 dak. streyle ac gerilim G
uygulanmasi Cizelge 14.3'ye bakiniz

15 MEKANIK DAYANIM

Kutular ve mahfazalar yeterli mekanik G
dayanimda olmalidir

15.1 Distik sicaklikta vurma deneyi =

Madde 7.2.3.1'e gére siniflandirilan beton igerisinde kullaniimasi amaglanan, G
metal olmayan kutularin ve mahfazalar: $ekil 8'de belirtilen vurma deney aparati
numune ile birlikte asagidaki sicakliktaki bir sogutucuda 2 saat + 15 dakika
sureyle tutulur

- Madde 7.5.1'e gore siniflandirilan -
mahfazalar ( -5 £ 2) °C

- Madde 7.5.2'ye gore siniflandirilan --
mahfazalar ( -15 £ 2) °C

- Madde 7.5.3'e gore siniflandirilan G
mahfazalar ( -25 + 2) °C

Numuneler tGzerine 100mm ylikseklikten, 1 G
kg'lik agirlik, 5 defa dusurildigine hasar
olmamali.

16.2 Sikistirma deneyi --

15.2.1 Numuneler sert diiz agagtan iki levha arasina yerlestirilir, (500 + 5) N'luk bir -
kuvvetle 1 dakika + 5 saniya siireyle yiiklenir.

Deneyden sonar: hasar ve sekil -
bozuklugu olmamali

15.2.2 Madde 7.7.2'ye gore siniflandirilan kutu ve mahfazalarin deneyleri inceleme -
asamasindadir.

15.3 Kutular ve mahfazalar igin darbe deneyi -

Numuneler, IEC 60068-2-75 (deney EHA)'da -
belirtildigi gibi darbe deney aparati ile 259 g'a
esit bir kitle ile darbelere tabi tutulur Cizelge 15.3'e bakiniz

Madde 7.5.2 ve Madde 7.5.3'e gore siniflandirilan kutulara -

- Madde 7.5.2'ye gore siniflandirilan kutular, -

- Madde 7.5.3' gore siniflandirilan kutular (- -
25:F 2) 0 invmnsniiis s R
Deneyden sonra: hasar olmamal -
15.101 PD mahfaza, beyan edilen kendi IK koduna /'(c_"",: 2,
gore harici mekanik darbeye karsl koruma /< /% T\
derecesi saglamalidir. °e A
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16 ISIYA DAYANIKLILIK
16.1 Akim tasiyan bélimleri konumunda tutmasi gereken yalitkan malzemeden
bolimler

Akim tasiyan bolimleri ve/veya topraklama -
devresini konumunda tutmasi gereken

yalitkan malzemeden béliimler: IEC 60695-
10-2'ye gore bilya baski deneyi, (125 + 2) °C

sicaklikta, (60 +5) dakika siireyle Cizelge 16.1-16.2'e bakiniz
16.2 Akim tasiyan bélimleri konumunda tutmasi gerekmeyen yalitkan malzemeden
bélimler
Akim tasiyan bolimleri velveya topraklama G

devresini konumunda tutmasi gerekmeyen
yalitkan malzemeden bolimler, bunlarla
temasta olsalar bile Madde 16.1'e gore bilya
baski deneyine tabi tutulurlar, fakat (70 + 2) °C
sicaklikta Cizelge 16.1-16.2'e bakiniz

Madde 7.6.2'ye gore siniflandirilan siva -
altina monte edilen mahfazalarin yalitkan
malzemeden bélimlerine Madde 16.1'e gore
bilya baski deneyi yapilir, fakat (90 + 2) °C

sicaklikta Cizelge 16.1-16.2'e bakiniz
16.3 Madde 7.7.2'ye gore siniflandirilan kutu ve mahfazalarin yalitkan bélimleri -
17 YUZEYSEL KAGAK YOLU UZUNLUKLARI, YALITMA ARALIKLARI VE
SIZDIRMAZLIK BILESIGINDEN GEGEN UZAKLIKLAR
Yizeysel kacak yolu uzunluklari, yalitma e
araliklari ve sizdirmazlik bilesiginden
gegen uzakliklar, gizelgede gosterilen b
degerden daha kiigiik olmamalidir. Bakiniz ekli Gizelge 17
18 YALITKAN MALZEMENIN OLAGANDISI ISI VE YANMAYA KARSI
DAYANIKLILIGI
IEC 60695-2-11 Madde 4 ila Madde 10'a gore G
kizaran tel deneyi Cizelge 18'e bakiniz
19 YUZEYSEL KAGAKLARA KARSI DAYANIKLILIK
IPX0'dan daha yliksek koruma dereceli -
kutular ve mahfazalarin canl bélimleri
konumunda tutan yalitkan malzemeden
bolumleri:PT1 175, 50 damla, IEC 60112'deki
A gozeltisi Cizelge 19'a bakiniz
20 KOROZYANA KARSI DAYANIKLILIK
TRF No. IEC60670 24B 19/24 \ > \2
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Deneyden gegirilecek bélimler, yag giderici bir maddeye (10 + 1) dakika siire ile
daldirilarak yaglar gikarilir. Amonyum kloririin sudaki %10 gozeltisine (10 +1)
dakika sure ile daldirilir, Neme doymus bir hava ihtiva eden bir kutuya dakika + G
1dakika sure ile yerlestilir (100 £ 5) °C'luk sicakliktaki bir 1sitma hicresinde (10 +
1) dakika sure ile kurutulur.
Hig bir pas izi goériilmemelidir G
21 ELEKTROMANYETIK UYUMLULUK (EMC)
Deney gerekli degildir. —
101 MAKSIMUM GUG HARCAMASI KAPASITESININ DOGRULANMASI (Pae)
Madde7.101.1 ve Madde 7.102.1’e gore olan G
mahfazalar, Madde 8.101'e gore beyan edilen
gug (Pge) harcamasi degerini saglamali. Cizelge 101'e bakiniz.
102 SICAKLIK ARTISININ DOGRULANMASI
Madde7.101.2 ve Madde 7.102.2'e gore olan G
mahfazalar, Uretici tarafindan beyan edilen en
agir konfigurasyon ile donatildiginda, kabul
edilebilir bie sicaklik artigina sahip olmali. Cizelge 102'ye bakiniz.
114 GIZELGE: Topraklama baglanti uglarindaki vidalarin mekanik dayanmikhilig
Deneyden gegirilen bolim Vida disinin SullinAo =Li2606 Uygulanan tork — Hasar
(6rnegin kapak tuttturma aparati) gapi(mm) (1 11, 111 or 1V) Cizelge 4 (Nm) | olmamali
llave bilgiler:
12.9 GIZELGE: vidalann mekanik dayanikhlig
Deneyden gegirilen balim Vida disinin 3&2‘9’; it U‘_’_ggggfgggrk Ug‘ﬂg‘l“a Hasar
(6rnegin kapak tuttturma aparati) | gapi  (mm) (11, 11 or 1V) (Nm) (5/110) olmamali
Ray tespit vidasi 5,2 I 2 5 G
Ust kapak sabitleme vidasi 12,1 I 4 5 G
llave bilgiler:
14.2 CIZELGE: Yalitim direnci
Deney gerilimi uygulanan béliimler: dlgiilen (MQ) istenen (MQ)_;??‘_'.':__, = Mg,
Dis plastic yiizey ile ig plastic yizey 500 GQ 5MQ 5/~ /‘5 %
TRF No. IEC60670 24B 20/24 \ T
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llave bilgiler:
14.3 CIZELGE: Elektriksel dayanikhilik
L b - s Aatlama/delinme
Deney gerilimi uygulanan boliimler; Deney gerilimi (V) (Evet/Hayir)
Dis plastic yizey ile i¢ plastic ylizey 3750 H
llave bilgiler:
15.3 CIZELGE: darbe deneyi
Cizelge 7'ye gore B&lil
A olim basina toplam
deneyden gegirilen Diisme viikseklii
haitimler vurma sayisi Cg- elgeﬂl (mm? yorumlar
(A, B, C, D, E, F, G) Cizelge 10
llave bilgiler:
16.1-16.2 | CiZELGE: yalitkan malzemelerin bilya baski deneyi
I VErIEN IZ CAPTIMIMNY o sosiarioimssstessisnmsbonisostutits <2mm —
Deneyden gegirilen boltim Deney sicakhgi (°C) Iz gap1 (mm)
Di s kapak kilit plastigi 70 0,18
Di s plastik kapak ylizey 70 0,32
| ¢ plastik kutu ylzeyi 70 0,22
Di s plastik kutu ylzeyi 70 0,24
llave bilgiler:
18 CIZELGE: kizaran tel deneyi
Gorlilebilen
Malsmo Deney alev veya Alev ve | Ipek kagidin
Deneyden gegirilen bolim tasziil sicakligl | devam eden | parlama | tutusmasi
(°C) kizarma stresi | (Evet/Hayir)
(Evet/Hayir)
Mahfaza Yizeyi Termoplastik 650 H 0 H
llave bilgiler:
19 CIZELGE: yiizeysel kagaklara dayanililik
Deneyden gegirilen bélim | Malzeme tasarimi Dene;(.f\%erihmi

TRF No. IEC60670 24B
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llave bilgiler:

101 GIZELGE: En bilyiik giic dagitim kapasitesinin dogrulanmasi (Pde)

Model

En blytk gl¢ dagitim kapasitesi asagidaki sekilde dogrulanir:

Madde 7.2.1 ve Madde 7.2.3'e uygun mahfazalar

- Madde 7.2.1'e uygun mahfazalar, ureticinin beyan
ettigi sekilde monte edielerek

-Madde 7.2.2'ye uygun mahfazalar en az 19 mm
kalinlikta siyah boyall kontrplak tizerine monte
edilerek

-Madde 7.2.3.1'e uygun mahfazalar beton bir duvar
icine monte edilerek

Beton igine olanlar disindaki montaj sartlar ( uygun
Pde degeri ve montaj sartlari dokiimanlarda verilmeli.)

Rezistor(ler)in konumu (Sekil 103 /104 /105) .......:

Kullanilan Olgiilen glig Beyan | Olgiilen giig

" Isitma dagit : -
Model- Madde Modiil sayisi : L agitimi edilen gii¢ | dagitimi @
resistor(lerin)in
sayEnml i (W) M (Pde) (W) > Pae(Y/N)

Hasar veya
deformasyon
olmamasi

32331009 2 2 85 30 G
Madde 101

G

llave bilgiler:
(1 kararl sartlar olustugunda erisilebilir en sicak boliimiin sicaklik yiikselmesi < 30 K
(2) bir sonraki en kigiik ondalik sayiya yuvarlanmis deger

102 TABLE: Sicaklik artisinin dogrulanmasi

Sicaklik artigi, asagidaki sekilde diizenlenmis bir mahfaza ile yapilir:

- Madde 7.2.1'e uygun mahfazalar, tireticinin
beyan ettigi sekilde

-Madde 7.2.3.1'e uygun mahfazalar beton bir duvar
icine monte edilerek

-Madde 7.2.2'ye uygun mahfazalar en az 19 mm
kalinlikta siyah boyali kontrplak (izerine monte
edilerek

- beton igine olanlar digindaki montaj sekillleri
(dlzeltme faktorl ve montaj sartlari dokimanlarda
7] 6 I R (o ST B B N T T

\&

Beyan akimi (A) ....ooeeeeeieeeeeeeeeeeeeeeereeeeeneen e s | I

TRF No. [EC60670 24B 22/24
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Numune, kendi beyan akimi (In) ile yliklenir. Bu
akim, bu devrelerin her biri Cizelge 102'de .
belirtildigi gibi beyan farkllik faktori ile garpilan
kendi beyan akimi ile yliklenecek bigimde ¢ikis
devrelerinin mimkin olan en kiguk sayisi arasinda

dagitiimalidir. lout:
Olgiilen en biiyiik izi
5 aEia e zin verilen sicaklik
Erigilebilir dis mahfazlar ve kapaklar sicakhk {g;tselmesi yiikselmesi (K)

ilave bilgiler:

Numune Cihazin Fotograflan

24'li Siva Alti

A4 SR '.“-‘."f:
R . -
_‘ .n»;l_i e AR TR

(TR ki SIS TR X R
: éi o

TRF No. IEC60670 24B 23/24
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Madde

Gereklilik + Deney

Sonug - Agiklama

Karar

IEC 60670-24TEST RAPORU EKi
AVRUPA GRUP FARKLILIKLARI VE ULUSAL FARKLILIKLAR

yardimci donanim igin

Kutular ve mahfazalar — Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarinda kullanilan elektriksel amagl

BOlim 24: Koruma diizenleri ve benzeri gii¢ tiiketen diizenlere ait mahfazalar igin 6zel kurallar

Farkhliklarin baglandigi ...................

EN 60670-24:2013 used in conjunction with

EN 60670-1:2005 + corr.2010

Ek Form No. .............ccccceecvevvevneene..t. . EU_GD_IEC60670_24B
Ek Orijinali.....ccccccciiiinininnissnscnnnnn . IMQ S.plA.
AR EK: et 201407

Copyright © 2010 IEC System for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment
(IECEE), Geneva, Switzerland. All rights reserved.
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Clause Requirement + Test Result - Remark Verdict
CENELEC ORTAK DEGISIKLIKLER (EN)
2 REFERANSLAR
Ek ZA'ya bakiniz ==
3 TANIMLAR
3.101'deki BE'yi siliniz o
7 SINIFLANDIRMA
Cizelge 1'deki 7.7.1,7.7.2,7.721ve 7.7.2.2 —
siniflandirmalari gikarilacak
Cizelge 1'in sonundaki notlar siliniz Ek ZB'ye bakiniz 72
8 ISARETLEME
8.101 3. noktadan sonraki tire'deki "accompanying the | Provided by ...... G
enclosure" ifadesini siliniz
1 TOPRAKLAMA DUZENLERI
11.2 Altmaddeyi siliniz s
12 YAPILIS
12.2 NOT'daki “en az 5 mm" ifadesini “ en az 2 mm” mm G
ifadesi ile degistiriniz.
12.5 2. paragraftaki” ve/veya IEC 60981" ifadesini <5
siliniz /
TRF No. [EC60670_24B 1/4
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Madde Gereklilik + Deney Sonug - Agiklama Karar
NOT 2'deki HOLLANDA ifadesini siliniz. Ek ZB'ye bakiniz L
12.9 NOT'u siliniz Ek ZB'ye bakiniz N
12.10 Bu altmaddedeki metni agagdidakilerle degistiriniz:
Bosluklu duvarlar igin kullanilanlar disindaki siva G

alt tip kutularda ve mahfazalarda, duvara uygun
olarak takilmalari i¢in belirgin bir sekilde tespit
dizenleri bulunmalidir.

Kutunun veya mahfazanin yer degistirmesini G
onleyen, vidalarin, ilave mekanik tasiyicilarin ve
belirgin bir sekildeki tasarim 6zelliklerinin yeterli
tespit dizenleri oldugu kabul edilir.

ic hacmi 0,4 dma'den daha az olan kutularda ve mahfazalar

Kagir duvarlara gémiulecek kutularin ve mahfazalarin bélimleri igin numune, Sekil G
Z1'de gosterilen montaj bloguna monte edilir.

Sekil Z2'de gosterilen yardimei diizen, numune
Uzerine monte edilir ve vidalar, Cizelge 4'te
verilen uygulanabilen momentin 2/3'line esit bir
momentle sikilir (Nm).

Daha sonra teghizat, vidalarin eksenleri montaj G
dizlemine gore normal olacak sekilde, Sekil Z3'te
gosterilen bir cihazin montaj levhasina (A) tespit

edilir. (mm)
12.11 12.171’in baglidini asagidaki ile degistirin: G
7.2.1.3'ye gore siniflandinlan mahfazalar G
Ik paragrafi asagidaki ile degistirin: G
"Madde 7.2.1.3'e gore siniflandirilan bogluklu G
duvarlarda kullanilacak kutularda ve
mahfazalarda, kutuyu ve mahfazayi bosluklu
duvarlara tespit etmek igin uygun diizenler
bulunmalidir.."
12.12 Bu altmaddeyi siliniz _—
1213 Cizelge 5'i dedistiriniz (salmastralara 8 mm ve
daha Ustli gapa sahip test gubugu ile farkli moment ik
degerleri uygulanmasi)
12.14 2. paragraftaki "veya |IEC 60981" ifadesini siliniz —
12.101 NOTu siliniz Ek ZB'ye bakiniz B
13 YASLANMAYA DAYANIKLILIK, KATI CISIMLERIN GIRISINE VE SUYUN
ZARARLI GIRISINE KARSI KORUMA
13.2 NOT'u siliniz Ek ZB'ye bakiniz —
15 MEKANIK DAYANIM
154 3. paragrafi agagidaki ile degistiriniz. G
Numune, diisey gekic deney cihazi ile bir darbe 4 c_‘._\"--'_*.f"_ff" Mg =
deneyine tabi tutulmalidir (Sekil 8). ;”f:;‘j‘.'-:f* L P
TRF No. IEC60670_24B 2/4 f%{“;; e
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15.2 15.2.1’e atifi siliniz. =

15.2.2'yi siliniz —

16 ISIYA DAYANIKLILIK

16.3 Bu altmaddeyi siliniz s

17 YUZEYSEL KAGAK YOLU UZUNLUKLARI, YALITMA ARALIKLARI VE
SIZDIRMAZLIK BILESIGINDEN GEGEN UZAKLIKLAR

Cizelge 101'den sonraki ilk paragrafi asagidaki ile G
degistiriniz

“Uygunluk gézle muayene ile, stiphe durumunda et
asagidaki bolimler arasinda olglim yapilarak
kontrol edilir.”

101 EN BUYUK GUG DAGITIM YETENEGININ (PDE) DOGRULANMASI

NOT 103l siliniz o

EK ZB, OZEL MiLL SARTLAR (EN)

1 Danimarka

Bu standart sadece, Ek AA'daki talimatlara gore GP --
mahfazalar igin kullanilabilir. Diger tip mahfazalar
icin mekanik ve elektriksel cihazlarin birlesimi DS
EN 60439-3'e uygunluk ile dogrulanir.

7 Danimarka, italya

Sadece 7.101.1 and 7.102.1'e gore siniflandirilan i
kutular kullanilabilir (GP mahfazalar)

Belcika, Almanya, Fransa, Yunanistan -

Sadece 7.101.2 and 7.102.2'e gore siniflandirilan i
kutular kullanilabilir (PD mahfaza)

9 ispanya

Kutular UNE 20451'de belirtilen standart foylere =
uygun olmall.

Bu foylerin bazilar vidalari da kapsar, ¢iinki vidalar -
boyutsal bir sart olarak disindlir.

11.1 Danimarka

Pek cok eski binada topraklama iletkeni --
olmadigindan, toprak baglantisi gerektiren kutu ve
mahfazalar normalde kullanilamaz.

12.5 Cek Cumhuriyeti, Hollanda, Birlesik Krallik 10N 5,
Dq:':,:’ﬁ K ‘

TRF No. IEC60670_24B 3/4 ek
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Anahtar veya priz takilmasi amaglanan kutularda
Madde 7.3.3'e gore girislerde, giriste yeterli

durduruculari olan agiklik/agikliklar bulunmalidir.

129

Cek Cumhuriyeti, Hollanda

Siva alti tip kutular, metal giriglere sa hip olmali ve
ISO metrik disli metal vidalarla donatiimalidir.

Birlesik Krallik

Kutularda, givenligi saglayacak sekilde metal digler
bulunmalidir.

Dis agan veya dis kesen vidalara miisaade edilmez.

12.101

Birlesik Krallik

Bu maddedeki metin uygulanmaz. Kablolar, tesis
sirasinda uygulanan sabitleme vasitalari kullanilarak
tesis edici tarafindan tutturulur.

132

Danimarka

Normal kullanim sirasinda bir alet kullaniimaksizin
acilabilecek bir kapi veya menteseli kapadi bulunan
mahfaza olmasi durumunda IP30’'luk en kiiglik
derece kapi veya menteseli kapak acildiktan sonra
surdirdlmelidir

EK ZC A-sapmalar

Birlesik Krallik
{Elektrik, Giivenlik, Kalite ve Siireklilik Dizenlemeleri; S| ‘2002 2665’}

2. paragraftan sonra asagidakileri ekleyin.

This standard cannot be used in installations with a
230 V single-phase supply rated up to 100 A that is
under the control of ordinary persons.

Integration of mechanical and electrical devices into
an enclosure must be verified by compliance with BS
EN 60439-3

Mailta (Electrical Accessories Regulations, 2004)

Birlesik Krallik (UK Plug and Socket Safety Regulations, 1994)

BS 1363'e gore priz veya baglanti birimleri yerlestiriimesi amaglanan kutularda, BS
4662'ye uygun olarak, agagdida belirtilen tespit merkezlerinde iki adet M 3,5 tespit
vidasl i¢in dizenleme bulunmalidir;

- takim priz veya baglanti birimi yerlestiriimesi
amagclanan kutular igin yatay veya disey merkez
hatlar Gzerinde 60,3 mm = 0,2 mm’lik merkezlerde
(mm) :

- 2 takim priz veya baglanti birimi yerlestirimesi
amagclanan kutular igin yatay veya diisey merkez
hatlar (izerinde 120,6 mm + 0,3 mm’lik merkezlerde
(mm) :

- 3 takim priz veya baglanti birimi yerlestirimesi
amagclanan kutular igin yatay veya diisey merkez
hatlar Gzerinde 180,9 mm % 0,4 mm’lik merkezlerde
(mm) :

TRF No. [EC60670_24B 4/4
LAB-D-FR-36/15.08.2014-0




TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZi BASKANLIGI
T S E Elektroteknik ve Kimya Laboratuvarlari Grup Baskanh
Elektroteknik Laboratuvar: Gebze Miidiirliigii

Adres: TSE Kalite Kampiisi Cumhuriyet Mah. 2258 Sk. No. 10 H-Blok, Cayirova Tren Istasyonu Yan Gebze/ KOCAELI
Tel:+90 (262) 723 15 26 Fax: +90 (262) 723 16 20 E-posta-elektrotekniklab@tse. org tr Web www tse.org tr

HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER
ELECTROTECHNICAL LABORATORY (GEBZE)

Address TSE Kalite Kampasi Cumhurivet Mah. 2258 Sk No: 10 H-Blok, Caywrova Tren Istasyonu Y am Gebze/ KOCAELI
Tel:+90 (262} 723 15 26 Fax: +90 (262) 723 16 20 E-mail-elektrotekniklab@tse org tr Web-www tseorg ir 276771

MUAYENE VE DENEY RAPORU 115
TEST REPORT

Deneyi Talep Eden ¢ Elektroteknik Sektorii Mudiirlagn
(Belg. Uzmani:OZKAN SAHIN)

(METAL KALIP SAN.VE TIC.A.$.: ISTIKLAL MAH.FEVZI CAKMAK CAD.NO.31
ESENYURT --ISTANBUL)

{Ady,Adresi, Sehir vb,)

Customer (Name, Adress, City eic.)

Deney Talep Tarihi/No : 07.07.2015/ 132828
Order Date / No
Numunenin Tanimi : SIVA USTU SIGORTA KUTUSU, NILSON , 32441024 , - , -, 4.00 adet

(Cins, Marka, Tip, Tiir, Model vb.)
Sample Description(type Mark Model eic )

Numune Kabul Tarihi - 07.07.2015
Test ltem Receipt Date

Deneylerin Yapildif: Tarih 26.10.2015 - 23.11.2015

Date of Test

Uygulanan Standard / Metod i TS EN 60670-24:2013-06 Kutular ve mahfazalar — Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik
tesisatlarinda kullanilan elektriksel amagh yardimer donamim igin — Bélim 24: Koruma
dizenleri ve benzeri gilg titketen diizenlere ait mahfazalar igin 6zel kura...

Applied Standard/Method

Raporun Sayfa Sayisi I ( 4 sayfa ek)
Number of pages of the report

Aciklamalar :

Remarks

Yukarida tanimlanan numune igin laboratuvarimizda yapilan muayene ve deneylerden OLUMLU sonug alinmis olup, 6l¢tim

sonuglar miteakip sayfalarda verilmistir.
The sample described above Passed the applied tests. The test results are given on the following pages.

r—~ s
) *N Ly "..
~ =4
/, 2 R
$ [0 =

[ xS /’S\“}\ \i
| @ 'g: .\"\' r =) o
\ 2 \# ﬂl]hi&, - Tarih Dene: st Kontrol Eden Onayls
\ T\, a2 E ! !
\\1,9\:’ Seal = Date Perso of tests Reviewer ( Approvee
“‘\:j » _"f' J
.ﬂ.lf.u..q.n\( Halit KURCENLI Safiye DEMIR Hilmi AK
Tekniker Teknik Sef Laboratuvan Madiirii

Bu rapor, hazirlayan laboratuvann yazili izni olmadan kismen b I & . Imzasiz ve mihiirsiz raporlar gegersizdir.
PY P COE aporiar geg

Bu rapor, sadece deneyi yapilan numune igin gegerlidir ve “Uriin Belgesi” yerine gegmez.
This test report shall not be reproduced other than in full except with the written permission of the laborarory. Test reparts without signanire and seal are not valid,

Thes test report represents only tested samples), and shall mot be used as Product ¢ ‘ertificate
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DENEY RAPORU
IEC 60670-24

Kutular ve mahfazalar — Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarinda
kullanilan elektriksel amagh yardimci donanim igin

Boliim 24: Koruma diizenleri ve benzeri gii¢ titkketen diizenlere ait mahfazalar igin
o6zel kurallar

RAPOLAO: ... s comisnsinm dehemotlade st 24 BLT

Rapor tarihi uasnam e 28112015

Toplam sayfa sayis!........cccccecevvveee.. 24+ 4 EK

Talepeden.................coueeeneeeeee.... . Metal Kalip San. ve Tic. A.s.

Adres...........ccocovviiiviiciniiieiicnie. - Istiklal Mah. Fevzi gakmak Cad. No:31 Esenyurt/ISTANBUL

Deney spesifikasyonlar:

Standart ... . |[EC 60670-24: 2011 (Second Edition ) to be used in conjunction with
IEC60670-1: 2002 (First Edition) + A1:2011

Deney prosediri .........ccviiceiininecan ;. CB

Standart digl deney metodu............ N/A

Test Report Form No. ....................:. |[EC60670_24B

Test Report Form(s) Originator........:  IMQ

Master TRF..........cc.ccoceceeeevveennnnne. - Dated 2012-05

Copyright © 2004 EC System for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment

(ECEE), Geneva, Switzerland. All rights reserved.
Bu TRF, ticari amaglar diginda, ECEE' ye bilgi verildigi sirece, kismen veya tamamen gogdaltilabilir. Bu gogaltmalardan dolayi
olusabilecek hata ve yaralanmalardan IECEE higbir sorumluluk kabul etmez.

Bu TRF IECEE uyesi olmayanlar tarafindan kullanildiginda, IECEE / IEC logosu ve CB semasina atif rapordan
gikartiimahdir.

IECEE 02’ ye gére bu rapor, akredite edilmis bir CB test laboratuvan tarafindan imzalanmadikga ve milli
belgelendirme kurulusunun yayinladig bir belgenin eki olmadikga, CB test raporu olarak kullanilamaz.

Deney numunesinin tanimi............:  Sigorta Kutusu
MK i MNLSON
Uretici........cooovveverieieieeesnseneeeenen. - Metal Kalip San. ve Tic. As.
Model/Tip reference....................... 24l Siva Ustl - 32441024
Beyan degerleri................cc.ceee...... . Pde 30 W, 400 V, IP40 YALITKAN
S RSYON
[ f-i;—fs?
SEA
73\ \yr
TRF No. IEC60670_24B 2/24 \%c\“i»‘_a,,/r
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DENEY RAPORU
IEC 60670-24

Kutular ve mahfazalar — Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarinda
kullanilan elektriksel amagh yardimci donanim igin

Bolim 24: Koruma diizenleri ve benzeri giic titkketen diizenlere ait mahfazalar igin
ozel kurallar

RBPOCIO. ..vvonrerersnsionnerensyesecgsiablubois - 2TOL L)

Raportarihl vi.ousnunmiamiasnnmnt  23.11.2015

Toplam sayfa sayiSi........c..ccccevvvveeee. 24+ 4 Ek

Talepeden...............ccoceeeeeeneee.. . Metal Kalip San. ve Tic. Ass.

Adres........ccoeveiviieriviiiriesnienenenne. - Istiklal Mah. Fevzi gakmak Cad. No:31 Esenyurt/ISTANBUL

Deney spesifikasyonlan:

Standart ..........ccoeeeieiviiiciicieeee - |[EC 60670-24: 2011 (Second Edition ) to be used in conjunction with
IEC60670-1: 2002 (First Edition) + A1:2011

Deney prosediirii .............ccccoeoee... ©. - CB

Standart digi deney metodu............  N/A

Test Report Form No. ................... . |IEC60670_24B

Test Report Form(s) Originator........: IMQ

Master TRF.........ccocniniisinnsiennenann s Dated 2012-05

Copyright © 2004 EC System for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment

(ECEE), Geneva, Switzerland. All rights reserved.
Bu TREF, ticari amaglar diginda, ECEE’ ye bilgi verildigi slirece, kismen veya tamamen gogaltilabilir. Bu gogaltmalardan dolay!
olugabilecek hata ve yaralanmalardan IECEE higbir sorumluluk kabul etmez.

Bu TRF IECEE lyesi olmayanlar tarafindan kullanildiginda, IECEE / IEC logosu ve CB semasina atif rapordan
cikartiimalidir.

IECEE 02’ ye gére bu rapor, akredite edilmis bir CB test laboratuvan tarafindan imzalanmadikga ve milli
belgelendirme kurulusunun yayiniadigi bir belgenin eki olmadikga, CB test raporu olarak kullanilamaz.

Deney numunesinin tanimi ...........:  Sigorta Kutusu

17 O ———————ee S | | £-Tc )
UretiGi......covveveeeeiceeeeeeeeeeesesenne : Metal Kalip San. ve Tic. As.
Model/Tip reference....................... 24'li Siva Ustl - 32441024
Beyan degerleri............cccceeeeeeeeee.. :. Pde 30 W, 400 V, IP40 YALITKAN
(o
S{féﬁ_: . L‘.:\I:-
X [o 4 C.L.‘\
= > >
\7 fr :/
\.‘\\1"; 7> ; A/
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Deney prosedurl ve deney yeri:

X | CB Deney laboratuvar: TSE DKMB Elektroteknik Laboratuvari Gebze Mudurliga
Deney yeri/ adres...........................c........... : | Cumhuriyet Mah. 2258. Sok, Gayirova Tren Istasyonu Yani
Gebze /| KOCAELI
/ :
Deneyi yapan (isim + imza)................ : | Halit KURGENLI / d Safiye DEMIR
Onaylayan(isim + imza).................... : | Hilmi AKDOGAN
7
(] | Deney prosediirii: TMP
Deney yeri/ adres.................cocciiiiiiiiiinnnn 8
Deneyi yapan (isim + imza).............
Onaylayan(isim + imza)......................

[J | Deney prosediirii: WMT

Deney yeri/ adres...............c.cccoeervineninnnienns 5

Deneyi yapan (isim + imza) ............. :

Tanikiik eden(isim + imza).................

Onaylayan(isim + imza)......................

(] | Deney prosediirii: SMT

Deney yeri/adres...............ccoccceiiiiiniiennnnns &
Deneyi yapan (isim + imza)................
Onaylayan(isim + imza)..................... :
Supervised by (isim + imza) .............
. F:L." On
TR
.f-;: Pﬁ\ A :
| L 4 x\
| 5 = \._"L. L‘_l
R e wt
TRF No. IEC60670 24B 3/24 e S
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Eklerin listesi (herbir ekin toplam sayfa sayisi ile birlikte):

Deney ozeti:

Numune model no: Yapilan deney (Deney adi ve maddesi):

NILSON 24'lii Siva Ustii Tdm deneyler uygulanmistir.

Ulusal farkliilara uyum &zeti

Adreslenmis iilkelerin listesi

(X] Bu riin TS EN 60670-24:2013-06 Kutular ve Mahfazalar sartlarini saglar.

isaretleme plakasinin kopyasi

TRF No. IEC60670_24B 4/24
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Deney numunesinin 6zellikleri.........................c........ :

71 Malzemenin niteligi 5 B Yalitkan
(0712  Metal
[(J7.1.3  Biresik
7.2 Montaj metodu L7214 Siva alti, siva igi veya gémiilii
O 7.2.1.1  Yanici olmayan duvarlar tavanlar veya désemeler
O 7.2.1.2 Yanabilir duvarlar,tavaniar veya désemeler
O 7.2.1.3 Bosluklu duvarlar, bosluklu tavanlar veya bosluklu
désemeler veya mobilya
(4 7.2.2  Siva isti montaj
& 7.2.2.1 Yanici olmayan duvarlar, tavanlar, désemeler veya mobilya
O 7.2.2.2 Yanabilir duvarlar, tavanlar, dosemeler veya maobilya
BJ 7.2.3  Yerlestirme:
O 7.2.31 Dokiim islemi sirasinda beton igerisine montaj igin uygun
(Madde 7.6)
X 7.2.3.2 Beton igerisi harig tiim montaj tipleri igin uygun
7.3 Girig (Cikis) tipleri O 7.31 Sabit tesisatlarda kullamilan kilifli kablolar igin girigleri olan
[] 7.3.2  Biikillgen kablolar igin girigleri olan
1733 Diz veya oluklu borular igin girigleri olan
G ¥ ISl borular Igin ginsien olan
(0734 Disli borular igin girigleri ol
735 Diger tip iletkenler/ kablolar veya borular igin girigleri olan
(] 736  Agikigiolan
.3, irisleri olmayan: Giris agikliklari montaj sirasinda yapilanlar
1.3.0 Girigleri ol Giri klikl j d lanl
7.4 Sikistirma diizenleri L1741 Kablo tutuculu
[J 742  Kablo tesbit elemanii
743 Biikilgen borular igin sikistirma dizeni olan
744 Sikistirma diizeni olmayan
75 Montaj sirasinda en [J751 -5°Cto+60°C
disuk ve en ylksek
S":sakhk‘ar . D 75.2 -15 ﬂC to +60 oC
753 -25°Cto+60°C
7.6 Daokiim iglemi stresinde |[X] 7.6.1 +60 °C
en blylk sicakliklar
4 762 +80°C
7.7 Madde 7.2.1.3'e gore (07714 SimfHa
oyuklu duvarlar ile
bgnzerleri icin kutular ve 0773 Oyuklu duvarlara monte edilen bdlimlerin koruma derecesine gére:
mahfazalar IP20
O 7.7.3. >IP2X
2
7.8 Donanimi kutulara tespit |[T] 7.8.1 Vidalarla birlikte temin edilen kutular
etmek icin diizenler
[J 7.8.2 Vidalarin takiimasi amaglanan kutular
[] 7.8.3 Kancalarn takilmasi amaglanan kutular a’g; ONn .
AWK N 2,
IS "B
[J 7.8.4 Diger diizenlerin takiimasi amaglanan kutular ba /;? dé\ %)
(Tl = =)
\ :; ’, “‘(b/ .
TRF No. [EC60670_24B 5/24 X e
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7.101 |Bos mahfaza 7.101.1 GP mahfaza:
[J 7.101.2 PD mahfaza
7.102 |Basit mahfaza X 7.102.1 GP mahfaza -
[J 7.102.2 PD mahfaza

Muhtemel deney hiikiimleri:

Bu deney bu numuneye uygulanmaz......................: —(UYGULANMAZ)
Deney sonucu uygundur.............cooveverecieersneesersneenst G (Gegti)

Deney sonucu uygun degildir...........ccocoevvviveniennnn K (Kaldi)

DENEY ... e :

Deney numunesinin alinma tarihi............ccoccoecvvevvenee s 07.07.2015

Deneylerin yapildigi tarihler.............cccoooveviiiivcicienne : 26.10.2015-23.11.2015

Genel uyanlar:

Bu raporda sunulan biitiin deney sonuglari yalnizca deneyden gegirilen triin ile ilgilidir.
Bu rapor, deney laboratuvarinin yazili onayl olmadan kismen gogaltilamaz.

“ aciklamaya bakiniz’ ifadesiyle, raporun ekinde sunulan agiklamaya atif yapilimaktadir.

“ ekli tabloya bakiniz" ifadesiyle, raporun ekinde sunulan tabloya atif yapiimaktadir.

Bu raporda ondalik ayirici olarak [X] virglil / [] nokta kullanilmigtir

Manufacturer’s Declaration per sub-clause 6.2.5 of IECEE 02:

The application for obtaining a CB Test Certificate
includes more than one factory location and a
declaration from the Manufacturer stating that the
sample(s) submitted for evaluation is (are)
representative of the products from each factory
g T N ———— T RS——— i{[] Yes [_] Not applicable

When differences exist; they shall be identified in the General product information section.

Fabrika(lar)in adi ve adresi:

Genel iiriin bilgileri:
NILSON

24’l0 Siva Ustl -32441024
Pde 30 W, 400 V, IP40 YALITKAN

TRF No. IEC60670_24B 6/24
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ISARETLEME

Govde koruma mahfazalari agsagidaki bi!gilerfe isaretlemeli:

a) Imalatgi veya sorumlu saticinin ad, ticari marka5|
veya marka iSareti........c..cvieiecisnerenresansenssesmesensenes :

b)IP>3Xvelveya IP > X0.......ccccoccovviciiiiciiiiins :

IP40

IP kodu mahfazanin digina isaretlenmeli

@

IP derecesi kap! veya kapak aglildiktan sonra de
devam ediyorsa, IP kodunun kapi veya kapak
aclldiktan sonra gorulebilir olmasina izin verilir

Minimum IP20 korumasi, kapi agikkken de
saglaniyorsa, IP kodunun kapinin arkasina
isaretlenmesine izin verilir.

c) toplam yalitim igin sembol(uygulanabilirse).....:

d) ) tip tasarimi, referans numarasi veya katalog
numarasi

e) sadece notr baglantisi igin amaglanan baglanti
ucunun N harfi ile isaretlenmesi.........................

f) koruyucu iletken baglanacak baglanti ucunun
topraklama sembolii ile isaretlenmesi..................

@

g) beyan gerillmi (V).....cmnnnman bl ifailb e dd :

400V

h) beyan akimi (7.101.2 ve 7.102.2'deki mahfazalar):

i) standart referans numarasi...........c.cccoveeveeereeernenns :

QIOe

j) 90°C olmasi durumunda insaat islemleri
sirasindaki en yiiksek sicaklik .............cccooovverrennn

k) Madde 7.3.7'ye gore siniflandirilan kutular ve
mahfazalar igin montaj sirasinda yapilabilen glrlslerie
ilgili gereldi:bilgller: .« s sommautu etk &

I) GP mahfazalar igin en buylk gli¢ dagitma
yetenedi (7.101.1ve 7.102.2)..........cociveniinnnsnlt

m) Madde 7.7'ye gore siniflandirilan mahfazalar
igin i¢i bog duvarlarda kullanabilirlik,

n) Varsa karsilik gelen boyut foyQ.

p) Asagidaki isaretler;

-Madde 7.101.1 ve Madde 7.102.1'e gore
siniflandirilan mahfazalar igin “"GP" igareti

-Madde 7.101.2 ve Madde 7.102.2'e gore
siniflandirlan mahfazalar igin “PD" isareti

TRF No. [EC60670_24B 7124
LAB-D-FR-36/15.08.2014-0
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8.2 Isaretieme dayanikli ve okunabilir oimalidir

15 saniye suyla ve 15 saniye petrol ispirtosu ile
ovularak isaretlemenin dayaniklilik deneyi

Deneyden sonra: isaretleme hala okunabilir
olmahdir.

8.101 Kullanma talimati ve/veya dokiimanlarda istenen bilgiler

QIO O @6

Amaglanan koruma derecesini elde etmek igin
kullanilacak vasitalarla ilgili uygun bilgileri

saglamall,

Uretici, montaj igin gerekli talimatlari vermeli 3

- Madde 7.101.1 ve Madde 7.102.1'e gore G
siniflandirilan mahfazalar igin imalatgi, mahfaza ile
birlikte verilen dokiimanlara tesis igin gereken
talimatlari

-Madde 7.101.2 ve Madde 7.102.2'ye gore -
siniflandirilan mahfazalar igin imalatgl, mahfaza ile
birlikte verilen dokiimanlara uygun montaj ortamina

gore tesis igin gereken talimatiari

9 BOYUTLAR

Kutular ve mahfazalar, varsa, standard foylere G
(917/018] gl o 1 =] (1o || TN SRS Eke bakiniz

10 ELEKTRIK GARPMASINA KARSI KORUMA

Kutular ve mahfazalar, imalatgi talimatlarina
uygun olarak normal kullanimdaki gibi
yerlestirilip monte edildiginde:Gerilimli
bélimlere erisilememelidir.

Mahfazalar, IEC 61032'ye gore 20 N'luk bir G
kuvvetle en az 1 dakika uygulanan 11 nolu
deney sondasi ile deneyden gegirilmeli

Madde 7.1.1 ve Madde 7.1.3'e gore,
termopléastik veya elastomerik malzemeden
yapilan boélimleri olan tim mahfazalar, IEC G
61032'deki 11 nolu deney sondasinin ucu ile
dogrudan uygulanan bir kuvvete 35 °C + 2
°C'de 1 dakika sireyle tabi tutulmali

10.101 Mahfazalar, imalatginin talimatinda
gosterilen gerekli vasitalarla tamamlanmis
olarak ve varsa pencere acikligi/agikliklar G
imalatg! tarafindan teslim edilen kor tapalar
velveya imalatgi tarafindan belirtilen Griin
numuneleriyle tamamen doldurulmus olarak
deneye tabi tutulur.

Mahfazalar normal kullanimdaki gibi G
yerlestirilip monte edildiginde IP > XXC'ye -
sahip olmali

Toplam yalitimli mahfazalar, normal kullanimdaki gibi yerlestirilip monte edildiginde:

TRF No. IEC60670_24B 8/24
LAB-D-FR-36/15.08.2014-0
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a) yalitkan malzemedeki gémme cihazlarin G
tamamini kaplamali :

b) iletken bolimler tarafindan delinen bolim G
olmamali

c) koruyucu devreye bagli iletken bolim G
(plaka, kapak veya gergeve gibi) olmamali

Mahfazalar, IEC 61032'ye uygun C deney G

sondasiyla 3 N'luk bir kuvvet 1 min siireyle
uygulanarak deneye tabi tutulmali

Termoplastik ve elastomerik malzemeler Madde 7.1.1 ve 7.1.3'ye gore, IEC 61032, G
C deney probu ile (35 + 2) °C'de ilave deneyden gegirilir:

- yalitkan malzemenin zayiflayarak givenligin G
bozulabildigi, membranlar ve benzerleri
disindaki tim yerlere 3N

- kirllarak agilan deliklere 3 N G
1" TOPRAKLAMA DUZENLERI
111 Agikta iletken bélimleri bulunan kutular ve mahfazalar

- Dustik direncli topraklama diizenleri ile
donatiimalidir.

- bu tr bir topraklama diizenine uygun
tertibatlara sahip olmalidir.

Topraklama diizenleri, asagidakilere uygun bir sekilde olmail: --

-kolayca erigilebilir olmal ve -

-bir donanimin gikariimasi, topraklama =
surekliligini bozmamal ve

-gikarilabilir kapagin bir bélimi olmamali -

Direngc 0,05 Q (€2)...vvecviieeiieenieeieenreceeerasenns -
11.2 7.7.2'ye gore siniflandirilan kutular ve mahfazalar (Sinif Hb) -
11.3 7.1.2'ye gore yanlari ¢ikarilabilen kutular ve -
mahfazalar

Ayrilabilir bélimler arasindaki elektriksel =
baglantilar en az bir vidali bagdlant! igerecek
sekilde yapiimali.

11.4 Toprak baglanti uglari

Toprak baglanti uglarinin disleri bozulmamali. --

Deney boyunca: Hasar olmamali Bakiniz ekli gizelge11.4 --

Toplam yalitim igin kullanilmasi amaglanan -
mahfazalar hari¢, mahfazanin tim iletken
baélimleri ayri ayri veya gruplar halinde
koruyucu devre baglanti uglarina baglanmis

olmali.
Direng < 0,05 Q () ..eoeereeiiereeieierereeesiere e -
LRAS y
/-l:‘; \‘;g K & : :1 1
12 YAPILIS Ne /o, TS
TRF No. IEC60670 24B 9/24 |y (f; %E\ E\
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Kutular ve mahfazalar keskin kenarlar
icermemeli

@

Kutu veya kapagdin i¢ ve dis ylizeyleri asagidaki 6zelliklere sahip olmali:

- soyulma, katlara ayriima olmamali

- kaygan, kabarciksiz, ¢atlaksiz olmali

121 Menteseli kapaklar,kapaklar veya kapak levhalari veya bunlarin boltimleri

QOO |®

Elektrik garpmasina karsi koruma saglamasi amaglanan menteseli
kapaklar,kapaklar veya kapak levhalari veya bunlarin bolimleri:

- etkin bir sekilde yerine sabitlenmelidir

@

- sadece bir alet veya anahtar yardimiyla -
yerlerinden g¢ikarilabilmeli

12.2 Bosaltma delikleri "

Koruma derecesi, IPX1'den IP X6'ya kadar -
olan siva Ustl ve siva igi montaj mahfazalari,
¢ap! 5 mm olan, ya da genisgligi veya boyu en
az 3 mm olan 20 mm? alanli bir bosaltma
delidi acilabilecek sekilde tasarimlanmali

Bosaltma deliklerinin etkin olmasi -

12.3 Mahfazalarin montaij -

Mahfazalarda, montaj metoduna uygun G
baglantisi igin diizenekler bulunmali (7.2)

Dahili tespit dlizenlerinin iletken bdlimleri -
tespit diizeni yuvasinin en buyiik genisliginin
en azindan %10'u kadar, tespit diizeninin
tepesi Uzerine tagan yalitkan ile gevrelenecek
sekilde imal edilmelidir (mm) ........ccooeveeveennnne. 10%of mm= mm

124 Biikiilgen kablolar igin girigleri bulunan mahfaza ve kutular -

Madde 7.3.2'ye gore siniflandirilan, kutulara --
ve mahfazalara saglanan girislere (gikiglar),
biiklilgen kablolar kolaylikla monte edilebilmeli
ve

- bukilgen kordonun girdigi yerde hasar --
olmamall, veya

- mahfaza kullanilabilir durumda olmamali -

125 Biikilgen kablolar icin girigleri olan kutular ve mahfazalar -

Madde 7.3.2'den baska Madde 7.3'e gore -
siniflandirilan giris agikliklari asagidakilere
imkan saglamalidir:

- bir boru veya uygun bir baglanti, ve/veya -

- kablonun koruyucu kilifi -

Boru girigleri igin girig agikhig:: -

TRF No. [EC60670 24B 10/24 B\,
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- IEC 60423 ve/veya IEC 60981 'deki sartlara
uygun boyutlardaki borularin veya bu
boyutlarin birlesimi ile elde edilen borularin
girigi icin uygun olmalidir.

- birden fazla giris agikligi varsa bunlardan
en az ikisi uygun olmalidir

126

Kablo tespit elemani(lari) olan kutular ve mahfazalar

Madde 7.4.2 'ye gore kutularin ve
mahfazalarin sikistirma dizenleri, iletkenlerin
baglantisi geriimelerden serbest kalacak
sekilde olmalidir

Gerilmelerden serbest kalinmasina ve
blkilmelerin onlenmesine nasil etki
edilebileceginin amaglandigi agikga
belirtiimelidir

Kablo tespit elemanlar::

- farkli tiplerdeki biikilgen kablolara uygun,

- tespit elemanin en az bir bolimi, kutunun
bilesen bolimlerinden biri ile ayrilmaz
durumda olacak veya sirekli olarak
sabitlenecek sekilde imal edilmis,

- yalitkan malzemeden yapilmis veya metal
bélimlere sabitlenen bir yalitkan astarla
donatiimis,

Kablo tespit elemanina normal kullanimdaki gibi asagida belirtilenler uygulanir:

- Blkdlgen kablolarin dig boyutlar (mm):

mm

- Sikistirma vidalari Cizelge 4'te belirtilen
déndirme momentinin 2/3'ne esit bir
momentle sikistirilir (Nm):

- Kablo salmastralari Cizelge 5'te belirtilen
dondirme momentine esit bir momentle
sikistirilir:

Gizelge 3'te belirtilen kuvvetle kabloyu
numune igerisine 1 mm’'den fazla sokmak
mumkin olmamalidir 3 (N):

- Cizelge 3'te belirtildigi gibi 1 saniye sire ile
50 defa gekme kuvveti uygulanir

- Cizelge 3'te belirtilen moment (15 £ 1) saniye
uygulanir

Deneyden sonra: yerdegistirme < 2 mm (mm)

Kablo tespit elemani hasarlanmamali

12.7

Kablo tutucu diizenleri olan kutular ve mahfazalar

Madde 7.4.1'e gore siniflandirilan kablo tutucu
diizenleri, kabloyu yerinde tutumalidir.

7.5.2 veya 7.5.3'e gore siniflandirilan kutular
ve mahfazalar sirasiyla (-15+ 2) °C ve (-15
2) °C 'de deneyden gegirilir.

Imalatgi talimatlarinda belirtildigi gibi en biiyiik anma kesit alanli kablo baglanarak
(20 £ 1) N'luk bir eksenel kuvvet 1 dakika boyunca uygulanir:

TRF No. IEC60670_24B 11/24
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Kablo tipi/fen blyiik anma kesit alani(mm?):

Deneyden sonra: yerdegistirme < 3 mm (mm):

Kablo tipi/en bllylik anma kesit alani(mm?2):

Deneyden sonra: yerdegistirme < 3 mm (mm):

12.8

Mekanik darbe ile gikariimasi amaglanan kirilarak agilan delikler (gikislar)

12.8.1

Genel olarak

Kirllarak agilan delikleri (gikiglar) kutuya hasar
vermeden ¢itkarmak mimkiin olmalidir.

Kablolar igin kullanilan kirilarak agilan
deliklerde: (gikiglar) yonga veya ¢apaklar
olmamalidir

Borular ve/ veya kademeli rakor veya
membran ile birlikte kullanilan, kirilarak agilan
deliklerde (gikiglar): yonga ve gapaklar dikkate
alinmaz

Madde 7.1.2'ye uygun kutu veya mahfazanin, agik olan kirilarak agilan deliklerini
(cikiglar) kapatmak igin kilitsomunu kullaniimadan bosluk tikayici vida benzeri aparat
kullanilir.

- yerinden ¢ikmamali ve

- etkisi zayiflamamali

- kirilarak agilan deliklerin tim sartlarini
saglamali.

12.8.2

Kirilarak agilan delik tutucular

Montajdan sonra kirilarak agilan delikleri olan kutular ve mahfazalar 6 mm gapli diiz
uclu madrel kullanilarak deneyden gegirilir:

-canl bolimlere erisme sagdlayan boliimlere
(30 = 1) N'luk bir kuvvet, (15 £ 1) s slireyle
uygulanir

- canli bélimlere erisme sagdlayan bolimlere
(40 £ 1) N'luk bir kuvvet, (60 + 1) s slireyle
uygulanir

Gok asamali kirilarak agilan deliklerin
kullanildigr kutularda, en kiiglik kuvvet
uygulanir.

Deney sirasinda: kirilarak agilan delik yerinde
kalmahdir

Deneyden 1 saat sonra: mahfazanin koruma
derecesi dejismemelidir

12.8.3

Kirilarak agilan deligin gikariimasi

Kirilarak agilan delikler imalatg tarafindan belirtildigi gibi bir alet yardimi ile
¢ikarnimasi, sartlandirma olmaksizin:

Deney sirasinda: gok asamali deliklerde, daha
buytik asamali delik yerinde higbir yer
degistirme olmamalidir.

Deney sonucunda: keskin kenar ve hasar
olmamalidir.

Madde 7.5'deki minimum sicaklikta 5 saat + 10 dakika boyunca sartlandirildiktan
sonra, kirilarak agilan delikler imalatgi tarafindan belirtildigi gibi bir alet yardimi ile
gikariimasi (Madde 7.1.1 veya Madde 7.1.3'ye uygun mahfaza ve kutular)

TRF No. IEC60670_24B 12/24
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Deney sicakligl {"C) ... 5 -

Deney sirasinda: gok agsamali deliklerde, daha
buyik asamali delik yerinde higbir yer
degistirme olmamalidir.

Deney sonucunda: keskin kenar ve hasar

olmamalidir.
12.84 Kirllarak agilan delikleri cevreleyen ylizeyler

Kirilarak agilan delikler diiz ylizeyde olmali -
129 Vidall tespit sekillleri

Tespit diizeni mekanik zorlamalara G

dayanmalidir

Yaltkan malzemeden yapilmig, sabitleme
araglarinin digindaki, standart olmayan disli
vidalar, Ureticinin talimatlarina gore deneyden
gegirilir.

Dis agan veya dis kesen vidalar, yalnizca G
monte edilmesi amaglanan par¢a veriimisse,
mekanik tertibatlar icin kullaniimalidir

Vidalarin mekanik dayaniminin dogrulanmasi | Bakiniz ekli tablo 12.9

12.10 7.2.1.1 ve 7.2.1.2'e gore siniflandirilan kutularin ve donanimin tespit diizenleri -

Oyuklu duvarlar igin olan kutu veya -
mahfazalar haricindekiler igin temin edilen
sabitleme araglar ... st

Mahfaza veya kutu ile birlikte vide verimemesi --
durumunda, Ureticinin talimatlarina gore

yapilir.

Vidalar, ilave mekanik destekler veya tasarim -~
Ozellikleri, uygun sabitieme araglari olarak
kabul edilebilir.

Blok, asagidaki malzemelerle doldurulmus -
OMEDIE: - oo s assmans saissnsmisssverssabosso i o

Sekil 23'de tarif edilen yardimei cihaz --
numuneye monte edilir ve vida gizelge 4'de
verilenin 2/3'line esdeger bir tork ile sikilir ........

Deneyden sonra, Sekil Z3'e gére,numunenin -
montaj blokuna gore yer degistirmesi < 0,5
mm

12.11 Madde 7.7.1'e gore siniflandirilan kutular ve mahfazalar (Class Ha) -

Madde 7.7.1'e gore siniflandirilan, bosluklu -
duvarlarda kullanilacak kutularda ve
mahfazalarda, kutuyu ve mahfazayi bosluklu
duvarlara tespit etmek igin uygun diizenler

bulunmalidir.
1212 Madde 7.7.2'ye gore siniflandirilan kutular ve mahfazalar (Class Hb) -
12.13 Kablo salmastra girisi -
Tork testi: metal gubul ile temin edilen salmastralar, Gizelge 10'da belirtilen bir tork XS o
ile 1 dakika + 5 saniye boyunca, 10 defa sikistirilir ve gevsetilir. (/]
[ole A
\2\=, 5@
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- deney gubudunun gap! (MM) ......cccceeeivuereenns

- malzemenin tipi (metal / yalitkan).....................

~tork (NM) nnduidabalddnaasinaiom)

Deneyden sonra: hasar olmamasi

12.14

Borular igin girisleri (gikislar) veya agikliklari olan kutular ve mahfazalar

Madde 7.3.4'e gore siniflandirilan kutular ve
mahfazalar ve Madde 7.3.6'da belirtilen konik
acikliklar Madde 12.14.1, Madde12.14.2 ve
Madde 12.14.3'teki deneylere dayanmalidir.

Madde 7.4.3'e gore siniflandirilan kutular ve
mahfazalar Madde 12.14.1 ve Madde
12.14.2'de deneyler dayanmali

12.141

Borular igin giris agikliklari olan mahfazalar: en

kiglk boyutlu boru pargasina (100 +

2) N'luk bir kuvvetle 1 dakika + 5 saniye stire ile bastirilir

Deney sirasinda: borunun kutu igerisine daha
fazla girisi mimkiin olmamalidir

12.14.2

Madde 12.14.1’e gére yapilan deneyden sonra gekme deneyi: En kiigiik boyutiu
boru (20 £ 2) N'luk bir gekme kuvvetiyle 1 dakika siire ile eksenel olarak yiiklenmesi

Deney sirasinda: boru, mahfazanin girig
acikligindan dolay! gevsememeli.

12.14.3

Girig agikliiginin bikiilme geriimesine karsi dayanikliligi: Bir parga boru (100 * 2)
N'luk bir sikistirilabilir bir kuvvetle giris agikliginin igerisine sokulmali ve 3Nm'lik bir
biikme momenti ile yiiklenerek deney (60 + 2) ° ‘lik bir aralikla alti farkli yonde

yapiimalidir.

Deney sirasinda: giris agikliginda, gevseme
veya hasar olmamali ve boru, giris agikliginda
kalmali.

12.15

Kutu ve mahfazalarin i¢g hacmi

Kutu veya mahfazanin ve her bir bolimun ig
hacmi élgllir

Kutunun yada mahfazanin hacmini arttirmak igin yapilmis bir yan hava
boglugunun / oyugun hacmi, bu yan hava bosluguna agilan agikligin en kiigik
boyutundan daha biiylik olmamak sartiyla bu boglugun derinligi kullanilarak

hesaplanir.

Olgme silindirinde,dnce ve sonra suyun
hacmi 6lglllr ve kutunun hacmi hesaplanir....

12.101

Oyuklu duvarlarda kullanilacak mahfazalar,
kablolari veya cihazlari yerinde tutmak igin
donanimlara sahip olmali

12.102

Mahfazalar, imalatg tarafindan belirtilen
yardimci donanimlarin (tamamen donatilan)
guvenli bir sekilde montajina ve baglantisina
izin vermek icin yeteri kadar bosluga sahip
olmalidir.

13

YASLANMAYA, KATI CiSIMLERIN VE SUYUN ZARARLI GIRISINE KARSI

KORUMAYA DAYANIKLILIK
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13.1 Yaslanmaya karsi dayaniklilik

13.1.19 Yalitkan ve kompozit kutular ve mahfazalar, sizdirmazlik malzemeleri, kademeli G
rakor ve degistirilebilir membranlar, (70 + 2) °C'lik bir isi kabini iginde (168 + 4) saat
boyunca tutulur, sonra (96 + 4) saat siireyle oda sicakliginda tutulur.

Salmastralar Madde 12.13'te belirtilen
deneyde uygulanan doéndiirme momentinin
ucte ikisine esit bir dondirme momenti ile
SHalir(NM) cccnmamsmsniusnins s

Daha biiytik tork degeri, gerektlglnde dretici
tarafindan belirtilir (Nm) .. o AT

Deneyden sonra: zararli bigim bozulmasi veya G
benzer hasarlar goriilmemelidir

13.1.2 Girig agikliklarindaki kademeli rakor ve girig -
membranlari ile koruyucu membranlar,
glvenli olarak tespit edilmeli ve normal
kullanimda olusan mekanik ve isil
zorlamalarla yerinden gikmamalidir

Numuneler Madde 13.1.1'de belirtildigi gibi 1sitma hiicresinde (40 + 2) °C'de 2 -
saat £15 dakika stire ile bekletilir

Bu stireden hemen sonra IEC 61032'ye gore -
11 nolu deney sondasinin ucu ile (30 -2) N
‘luk bir kuvvet, kademeli rakor ve/veya
membranlarin gesitli bolimlerine (5 + 1)
saniye sure ile uygulanir Deney sirasinda:
kademeli rakor ve/veya membranlarda, canli
béltimleri erisilebilir duruma getirebilecek
herhangi bir hasar bulunmamal.

Eksenel gekmeye maruz kalabilecek kademeli -
rakor ve/veya membranlar: (30 -2) N'luk bir
eksenel kuvvetin (5 + 1) saniye boyunca
uygulanmasi. Deney sirasinda: kademeli
rakor ve/veya membranlarda, canl bolimleri
erigilebilir duruma getirebilecek herhangi bir
hasar bulunmamali.

Herhangi bir igleme tabi tutulmamis, kademeli --
rakor ve membranlarla donatiimig ayni
mahfazalar Uzerinde tekrarlanmasi

Deneyden sonra: zarall bigimbozulmasi, -
catlama ve benzer hasarlar olmamali.

1313 Madde 7.5.2 ve Madde 7.5.3'e gore -
siniflandirilan, kutularin ve mahfazalarin giris
acikliklarindaki kademeli rakor ile giris
membranlari: ortam sicaklidinin digmesi
durumunda, kablolarin girisine izin vermeli.

Mahfazaya, herhangi bir yaslandirma iglemine tabi tutuimamis, kademeli rakor --
vel/veya membranlar takilarak, 2 saat slireyle buzdolabinda tutulur.

Deney sicakligi (°C) : —

“sTRg
A

Sartlandirmadan hemen sonra: korlestiriimis 7;" YON
herhangi bir kademeli rakor ile giris /AN
membranlarinin delinmesi ve kablolarin 4 o ey
sokulmasi miimkiin olmalidir | 5§
ey o
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Deneyden sonra: zararli higbir bigim
bozulmasi, gatlama veya benzer hasarlar
gorilmemelidir

13.2

Kati cisimlerin girisine karsi koruma

Mahfazalar, beyan edilen IP kodu ile uygun
olacak sekilde, en az IP 3X koruma
derecesini saglamali:

IP40

Normal kullanim sirasinda bir alet
kullanilmaksizin agilabilecek bir kapi veya
menteseli kapagd! bulunan mahfaza olmasi
durumunda IP20'lik en kliclik derece kapi
veya menteseli kapak acildiktan sonra
surdirtimelidir

Mahfazalar, imalatginin talimatlarina gére, vidal salmastra veya kademeli
kullanimdaki gibi monte edilir:

rakorlari ile monte edilmis kablolari ile normal

- kablo tipi, en kiiglik anma kesit alani (mm?)..

- kablo tipi, en klgiik anma kesit alani (mm?)..

Vidali salmastra veya kademeli rakorlari olan mahfazalar, imalatg tarafindan

belirtildigi gibi, boru ile donatilir.

- en kuglk gap veya boyut (mm) .......ccccecevvunnen

- en blyuk gap veya boyut (mm) ........cccccceeeeneee

Kutunun kapagi veya kapak levhasindaki
tespit vidalari, Madde 12.9'daki deneyde
kullanilan Cizelge 4'te belirtilen degerlerin
2/3'tne esit bir dondiirme momenti ile sikilir
131 [ ey St S WA

Imaltgi tarafindan belirtimesi durumunda,
daha buytk tork degerleri uygulanabilir. (Nm)

- IP5X: deney IEC 60529, kategori 2'ye uygun
olarak, varsa bosaltma delikleri agilmadan

yapilr.

- IP=4X: deney probu bosaltma delikleri
haricinde herhangi bir delikten gegmemelidir

- IP=4X: deney probu bosaltma deliklerine
uygulandiginda gerilimli bélimlere
erisilememelidir

- IP5X: toz tim ig ylzeyi kaplamamalidir

- IP6X: kutu veya mahfaza igerisine toz
girmemelidir

13.3

Suyun zararl girigine kars! koruma

13.31

IP X0'dan daha yiiksek koruma dereceli
mahfazalar, belirtilen IP koduna uygun olarak
suyun zararl girigine kargl koruma
SAGIAIRIICHT .. . cusmsnvsssnsuasonsimns ussnnisnsiimntp wiusnsis

IP40

Mahfaza boyutlari: referans diizlem S (m?) /
COVIR M) ot s
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Siva Ustl, siva alti veya siva i¢i mahfazalara, IEC 60529'daki uygun deneyler

asagidaki deney sartlarinda uygulanir:

- madde 13.3.2 ve 13.3.3'e gore, boyut S <
0,04 m?veyacevre<0,8 m

- madde 13.3.2 ve 13.3.4’e gore, boyut S
> 0,04 m? ve gevre > 0,8 m according to

Vidali salmastralari veya kademeli rakorlari olan mahfazalar, imalatgi tarafindan

belirtilen kablolar ile donatiimalidir:

- kablo tipi, en kiiglk anma kesit alani (mm?)

- kablo tipi, en blylik anma kesit alani (mm?)

Vidali salmastralari veya kademeli rakorlari olan mahfazalar, imalatgi tarafindan

belirtilen borular ile donatiimalidir::

- en kuglik gap veya boyut (mm)...........ccoce.

- en biylk ¢ap veya boyut (mm).........c....cc....

Kutu kapagi veya kapak levhasindaki tespit
vidalari, Madde 12,9'da deneyde kullanilan,
Cizelge 4'te verilen degerlerin 2/3'ine esit bir
dondirme momenti ile sikilir (Nm)..................

13.3.2

Siva Ustl mahfazalar, normal kullanimdaki
gibi monte edilir.

Siva alti ve siva igi mahfazalar bir deney duvarina tespit edilir:

- imalat¢inin talimatlarina gore

- sekil 5'e gore

Mahfazalar, Uretici tarafindan beyan edilen ,en
blytik ve en kiguk kesit alanli iletkenlere
sahip kablolar ile donatilir. .........cccoveeeeeiivieeennn.

IPX3 ve IPX4 mahfazalar: IEC 60529'deki
salinim yapan tiipln (Sekil 4) veya puskurtme
memesinin (Sekil 5) kullaniimasi .. 3102

13.3.3

Deneyden hemen sonra mahfaza igerisinde
0,2 ml x S (cm?)'den fazla su olmamalidir (ml)..

Deneyin tamamlanmasindan sonra 5 dakika
icinde Madde 14.3'de belirtilen elektrik
dayanim deneyine dayanmalidir

13.34

Deneyden hemen sonra gosterge kagidi hala
kuru kalmalidir.

14

YALITIM DIRENCI VE ELEKTRIK DAYANIM

141

Madde 7.1.1 ve Madde 7.1.3'e gore
siniflandirilan mahfazalarin yalitim direnci ve
elektriksel dayanimi yeterli olmali.

Numuneler ,bagil nemi %91 ile%95 , sicakligi 20 °C ile 30 °C arasinda olan
sogutma hiicresinde asadidaki sirelerde tutulur:

- IPXO0 olarak siniflandirilan mahfazalar 2 giin
(48 saat)

TRF No. IEC60670 24B 17/24
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- IPX0'dan bliylik korumasi olan mahfazalar
7 glin (168 saat)

Bu igslemden sonra higbir hasar
gorulmemelidir.

14.2

500 V d.c.gerilim uygulanmasindan 1 dak.
Sonra olgilen yalitim direnci Cizelge 14.2'ye bakiniz

14.3

Elektriksel dayanim: 1 dak. siireyle ac gerilim
uygulanmasi Cizelge 14.3'ye bakiniz

15

MEKANIK DAYANIM

Kutular ve mahfazalar yeterli mekanik
dayanimda olmalidir

15.1

Dustuk sicaklikta vurma deneyi

Madde 7.2.3.1'e gore siniflandirilan beton igerisinde kullaniimasi amaglanan,
metal olmayan kutularin ve mahfazalar: Sekil 8'de belirtilen vurma deney aparati
numune ile birlikte asagidaki sicakliktaki bir sogutucuda 2 saat + 15 dakika
sureyle tutulur

- Madde 7.5.1'e gore siniflandirilan
mahfazalar (-5 £ 2) °C

- Madde 7.5.2'ye gore siniflandirilan
mahfazalar (-15 + 2) °C

- Madde 7.5.3'e gore siniflandirilan
mahfazalar ( -25 £ 2) °C

Numuneler Uzerine 100mm yiikseklikten, 1
kg'lik agirlik, 5 defa dislrildigine hasar
olmamall.

15.2

Sikistirma deneyi

15.2.1

Numuneler sert diiz agagtan iki levha arasina yerlestirilir, (500 £ 5) N'luk bir
kuvvetle 1 dakika + 5 saniya slreyle yiklenir.

Deneyden sonar: hasar ve sekil
bozuklugu olmamali

15.2.2

Madde 7.7.2'ye gore siniflandirilan kutu ve mahfazalarin deneyleri inceleme
asamasindadir.

15.3

Kutular ve mahfazalar igin darbe deneyi

Numuneler, |IEC 60068-2-75 (deney EHA)'da
belirtildigi gibi darbe deney aparati ile 259 g'a
esit bir kiitle ile darbelere tabi tutulur Cizelge 15.3'e bakiniz

Madde 7.5.2 ve Madde 7.5.3'e gére siniflandirilan kutulara

- Madde 7.5.2'ye gore siniflandirilan kutular,

- Madde 7.5.3' gore siniflandirilan kutular (-
25+ 2)°C . &

@

Deneyden sonra: hasar olmamali

@

15.101

PD mahfaza, beyan edilen kendi IK koduna
gbre harici mekanik darbeye karsi koruma
derecesi saglamalidir.

/ N
A

ye K
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16 ISIYA DAYANIKLILIK
16.1 Akim tasiyan bolimleri konumunda tutmasi gereken yalitkan malzemeden
bolimler

Akim tagiyan bélimleri ve/veya topraklama -
devresini konumunda tutmasi gereken

yalitkan malzemeden bélimler: IEC 60695-
10-2'ye gore bilya baski deneyi, (125 + 2) °C

sicaklikta, (60 +5) dakika sireyle Cizelge 16.1-16.2'e bakiniz
16.2 Akim tagiyan bélimleri konumunda tutmasi gerekmeyen yalitkan malzemeden
boéltimler
Akim tasiyan bélimleri ve/veya topraklama G

devresini konumunda tutmasi gerekmeyen
yalitkan malzemeden bdélimler, bunlarla
temasta olsalar bile Madde 16.1'e gore bilya
baski deneyine tabi tutulurlar, fakat (70 + 2) °C
sicaklikta Cizelge 16.1-16.2'e bakiniz

Madde 7.6.2'ye gore siniflandirilan siva -
altina monte edilen mahfazalarin yalitkan
malzemeden bélimlerine Madde 16.1’e gore
bilya baski deneyi yapilir, fakat (90 £ 2) °C

sicaklikta Cizelge 16.1-16.2'e bakiniz
16.3 Madde 7.7.2'ye gore siniflandirilan kutu ve mahfazalarin yalitkan bolimleri -
17 YUZEYSEL KACAK YOLU UZUNLUKLARI, YALITMA ARALIKLARI VE
SIZDIRMAZLIK BILESIGINDEN GEGEN UZAKLIKLAR
Yiizeysel kagak yolu uzunluklari, yalitma ot
araliklari ve sizdirmazlik bilesiginden
gecen uzakliklar, gizelgede gosterilen —
degerden daha kiigik olmamalidir. Bakiniz ekli Gizelge 17
18 YALITKAN MALZEMENIN OLAGANDISI ISI VE YANMAYA KARSI
DAYANIKLILIGI
IEC 60695-2-11 Madde 4 ila Madde 10'a gore G
kizaran tel deneyi Cizelge 18'e bakiniz
19 YUZEYSEL KAGAKLARA KARSI DAYANIKLILIK
IPX0'dan daha yiksek koruma derecel --
kutular ve mahfazalarin canh bolimleri
konumunda tutan yalitkan malzemeden
bolimleri:PTI 175, 50 damla, IEC 60112'deki
A gozeltisi Cizelge 19'a bakiniz
f\F‘"h”
f/‘.-\\.;-:"’; 4
20 KOROZYANA KARSI DAYANIKLILIK /;f;_—“
||\ it\:»-. OE IS
TRF No. I[EC60670_24B 19/24 O o w7
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Deneyden gegirilecek bolimler, yag giderici bir maddeye (10 + 1) dakika siire ile
daldirilarak yaglar gikarilir. Amonyum kloriiriin sudaki %10 gozeltisine (10 +1)
dakika sure ile daldirilir, Neme doymus bir hava ihtiva eden bir kutuya dakika + .
1dakika siire ile yerlestilir (100 + 5) °C'luk sicakliktaki bir 1sitma hiicresinde (10 +
1) dakika sure ile kurutulur.
Hig bir pas izi gortilmemelidir -
21 ELEKTROMANYETIK UYUMLULUK (EMC)
Deney gerekli degildir. =
101 MAKSIMUM GUG HARCAMASI KAPASITESININ DOGRULANMASI (Pge)
Madde7.101.1 ve Madde 7.102.1'e gore olan G
mahfazalar, Madde 8.101'e gore beyan edilen
gu¢ (Pge) harcamasi degerini saglamali. Cizelge 101'e bakiniz.
102 SICAKLIK ARTISININ DOGRULANMASI
Madde7.101.2 ve Madde 7.102.2'e gore olan G
mahfazalar, Uretici tarafindan beyan edilen en
agir konfigirasyon ile donatildiginda, kabul
edilebilir bie sicaklik artigina sahip olmali. Cizelge 102'ye bakiniz.
14 CIZELGE: Topraklama baglanti uglarindaki vidalanin mekanik dayaniklihg
Deneyden gegirilen balim Vida diginin | SUtun no - Gizelge | ;0 ianantork - | Hasar
(6rnegin kapak tuttturma aparati) capi(mm) (1, 11, 1l or V) Cizelge 4 (Nm) | olmamali
llave bilgiler:
129 CIZELGE: vidalarin mekanik dayaniklihg:
Deneyden gegirilen bolim Vida disinin Sag’:r ';04- U)ig(u;I;r;?netgrk U’;%”‘g';"a Hasar
(6rnegin kapak tuttturma aparati) | capt  (mm) (0,1 Illgor V) (Nm% (5}; 0) olmamali
Ray tespit vidasi 52 I 2 5 G
Ust kapak sabitleme vidasi 12,1 I 4 5 G
Kutu sabitleme vidasi 52 Il 2 5 G
llave bilgiler:
14.2 CIZELGE: Yalitim direnci /o aPS
Deney gerilimi uygulanan béliimler: olgiilen (MQ) istene‘hﬁ(@ﬁ) él—
TRF No. [EC60670 24B 20/24 -
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Dis plastic yiizey ile i¢ plastic ylizey 500 GQ2 5 MQ
llave bilgiler:
14.3 CIZELGE: Elektriksel dayanikhlik
S AT Aatlamal/delinme
Deney gerilimi uygulanan bélimler: Deney gerilimi (V) (SQUH:;S,T
Dis plastic ylizey ile i¢ plastic ylizey 3750 H
llave bilgiler:
15.3 CIZELGE: darbe deneyi
Cizelge 7'ye gore B&lii
d Olum basina toplam
deneyden gegirilen Diisme viiksekligi
L Slimior vurma sayisi Ci$zelgg8 (mm)g yorumlar
(A B,C,D,E F,G) Cizelge 10
A 100 G
F 400 G
llave bilgiler:
16.1-16.2 | CIZELGE: yalitkan malzemelerin bilya baski deneyi
g =T B AL Do) 111 v e s et <2mm —
Deneyden gegirilen bolim Deney sicakligi (°C) 1z capt (mm)
Di s kapak kilit plastigi 70 0,18
Di s plastik kapak ylizey 70 0,32
| ¢ plastik kutu ylzeyi 70 0,22
Di s plastik kutu ylzeyi 70 0,24
llave bilgiler:
18 CIZELGE: kizaran tel deneyi
Gortlebilen
Mabisme Deney alev veya Alev ve | Ipek kagidin
Deneyden gegirilen bolim R sicakhg devam eden | parlama | tutusmasi
(°C) kizarma siiresi | (Evet/Hayir)
(Evet/Hayir)
Mahfaza Yiizeyi Termoplastik 650 H 0 H
llave bilgiler:
19 CIZELGE: yiizeysel kagaklara dayanililik /

TRF No. IEC60670_24B
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addy atlama /
Deneyden gegirilen bolim | Malzeme tasarimi Dene;(;\%enllml delinme
(Evet/Hayir)
llave bilgiler:
101 CIZELGE: En bilyiik gii¢ dagitim kapasitesinin dogrulanmasi (Pde)
Model
En blylk gli¢ dagitim kapasitesi asagidaki sekilde dogrulanir:
Madde 7.2.1 ve Madde 7.2.3'e uygun mahfazalar G
- Madde 7.2.1'e uygun mahfazalar, ureticinin beyan -
ettigi sekilde monte edielerek
-Madde 7.2.2'ye uygun mahfazalar en az 19 mm G
kalinlkta siyah boyali kontrplak Uzerine monte
edilerek
-Madde 7.2.3.1'e uygun mahfazalar beton bir duvar ==
icine monte edilerek
Beton igine olanlar digindaki montaj sartlari ( uygun G
Pde degeri ve montaj sartlari dokiimanlarda veriimeli.)
Rezistor(ler)in konumu (Sekil 103 /104 / 105) ....... : ==
Kﬁ‘é‘g::?” Olgiilen giig |  Beyan | Olgiilen giig | Hasar veya
Model- Madde Modiil sayst | 0 r(lerin)in dagitimi | edilen giic | dagitimi @ | deformasyon
sayls! (W)™ (Pae) (W) > Pye(Y/N) | olmamasi
32441009 2 2 101 30 G G
Madde 101
llave bilgiler:

() kararl sartlar olustugunda erisilebilir en sicak bolimiin sicaklik yiikselmesi < 30 K
@ bir sonraki en kugiik ondalik saylya yuvarlanmig deger

102 TABLE: Sicaklik artisinin dogrulanmasi

Sicaklik artisi, asagidaki sekilde diizenlenmig bir mahfaza ile yapilir:

- Madde 7.2.1'e uygun mahfazalar, Ureticinin -
beyan ettigi sekilde

-Madde 7.2.3.1'e uygun mahfazalar beton bir duvar -
icine monte edilerek

-Madde 7.2.2'ye uygun mahfazalar en az 19 mm --
kalinlikta siyah boyall kontrplak lizerine monte -
edilerek

TRF No. IEC60670 24B 22/24
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- beton igine olanlar disindaki montaj sekillleri
(dizeltme faktorl ve montaj sartlari dokiimanlarda
W) . 2. ) Sy SN O gt e :

Bevan aKIMI (A) o riribssasissmsmsmsomsmrsnmsssnsi

Numune, kendi beyan akimi (In) ile yiiklenir. Bu
akim, bu devrelerin her biri Cizelge 102'de
belirtildidi gibi beyan farklilik faktor ile garpilan
kendi beyan akimi ile ylklenecek bigimde gikis
devrelerinin mimkin olan en kiiglik sayisi arasinda
dagitiimalidir.

lout:

Erigilebilir dis mahfaziar ve kapakiar

Olgiilen en bilyiik
sicaklik yiikselmesi

(K)

izin verilen sicaklik
yiikselmesi (K)

ilave bilgiler:

Numune Cihazin Fotograflan

24'lii Si va Ustii

TRF No. [EC60670 24B
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TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZi BASKANLIGI
Elektroteknik ve Kimya Laboratuvarlari Grup Baskanhg
Elektroteknik Laboratuvar Gebze Miidiirliigii

Adres TSE Kalite Kampisii Cumhuriyet Mah 2258 Sk. No: 10 H-Blok, Cayirova Tren Istasyonu Yani Gebee/ KOCAELI
Tel:+90 (262) 723 1506 Fax: +90(262) 723 16 20 E-posta:elektrotekniklab@tse org tr Web: www.tse.org ir

HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER
ELECTROTECHNICAL LABORATORY (GEBZE)

Address TSE Kalite Kampusu Cumhuniyet Mah. 2258 Sk. No' 10 H-Blok, Cayirova Tren Istasvonu Yam Gebze/ KOCAELL
Tel:+90 (262) 723 1506 Fax, +50 (262) 723 16 20 E-mail.elektrotekniklsb@tse org tr Web: wiww. ise.org tr 317771

MUAYENE VE DENEY RAPORU 10-16

TEST REPORT

Deneyi Talep Eden :  Elektroteknik Sektérii Miidurltigi

e g7 Iy
(Ads Adresi,Seiir vb.) (Belg. Uzmani:UMUT TASAR)

(METAL KALIP SAN.VE TIC.A.S.: ISTIKLAL MAH.FEVZ] CAKMAK CAD.NO.31
ESENYURT --ISTANBUL)

Customer (Name Adress, Cly eic. )

Deney Talep Tarihi/No T 23.03.2016 /149524

Order Date / No

Numunenin Tanim SIVA ALTI SIGORTA KUTUSU, NILSON , 32331036 , -, -, 4.00 adet
(Cins, Marka, Tip, Tir, Model vb.)

Sample Description(iype Mark Model exc )

Numune Kabul Tarihi 3 23.03.2016

Test ftem Receipt Date

Deneylerin Yapildig: Tarih t 26.09.2016 -27.10.2016

Date of Test
Uygulanan Standard / Metod

TS EN 60670-24:2013-06 Kutular ve mahfazalar — Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik
tesisatlarinda kullamlan elektriksel amagh yardimer donamim igin — Bélim 24: Koruma
diizenleri ve benzeri giig titketen diizenlere ait mahfazalar icin 6zel kura...

Applied Standard/ Method

Raporun Sayfa Sayisi : 24 ( 4 sayfa ek)

Number of pages of the report

Ac¢iklamalar ¢ Sadece Madde 8-13-14-16-18 deneyleri uygulanmistir.
Remarks

Yukarida tanimlanan numune igin laboratuvarimizda yapilan muayene ve deneylerden OLUMLU sonug alinmig olup, dl¢iim
sonuglan miiteakip say falarda verilmistir.
The sample described above Passed the applied tests. The test results are given on the following pages.

~fon,
/ Qﬁp i
/L% m %
o ,'4\“" ““ ’
‘:\ l'( o e - |‘
Ar= i) » Tarih Deney S Kontrol Eden
A :S;ey & / Date Person i tests Reviewer
\ T \J|e e/
NG Sl 4 R
~ . 2 .
N -"é""].....r.fQ,...% falit KURCENLI Safiye DEMIRA
Tekniker Teknik Sef

Bu rapor, hazirlayan laboratuvann yazili izni olmadan kismen kopyalanip gogaltilamaz. imzasiz ve mithirsiiz raporlar gegersizdir.

Bu rapor, sadece deneyi yapilan numune igin gegerlidir ve “Uriin Belgesi” verine gegmez.

This test report shall not be reproduced other than in full except with the writien permission of the labaratory. Test reports without signature and seal are not valtd
Thix vest report represenis only tested samplefs), and shall not be wsed as Product Certificate
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'I'SE HEADSHIP OF TSE TEST and CALIBRATION CENTER ELECTROTECHNICAL LABORATORY

MUAYENE - DENEY SONUCLARI TEST RESULTS

DENEY RAPORU
IEC 60670-24

Kutular ve mahfazalar — Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarinda
kullanilan elektriksel amagh yardimci donanim igin

B&liim 24: Koruma diizenleri ve benzeri giig tiiketen diizenlere ait mahfazalar icin
o6zel kurallar

REBPOT N0 icioiciiiiivivinninmmsmmmsemansnarnens & STETTA

Rapar bl .counmsssnamns ¢ 127102016

Toplam sayfa sayisi.......................... 24+ 4 Ek

Talepeden...............c..cocooevnennn... :  METAL KALIP SAN. VE TIC. A.S.

PO . cocvvssmmsiarnninmissisiissiasisiisiiss . lIstiklal Mah. Fevzi gakmak Cad. No:31 Kirag/Esenyurt/ISTANBUL

Deney spesifikasyonlari:

Standart .........c.coooiiiiiiieee, : |IEC 60670-24: 2011 (Second Edition ) to be used in conjunction with
IEC60670-1: 2002 (First Edition) + A1:2011

Deney prosediirii ............................ . CB

Standart disi deney metodu............  N/A

Test Report Form No. ...................: |EC60670 24B

Test Report Form(s) Originator........ . IMQ

Master TRF........ccisivnismiianns s Dated 2012-05

Copyright © 2004 EC System for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment

(ECEE), Geneva, Switzerland. All rights reserved.
Bu TRF, ticari amaglar diginda, ECEE’ ye bilgi verildigi siirece, kismen veya tamamen gogaltilabilir. Bu gogaltmalardan dolay:
olusabilecek hata ve yaralanmalardan IECEE higbir sorumluluk kabul etmez.

Bu TRF IECEE Uyesi olmayanlar tarafindan kullanildiginda, IECEE / IEC logosu ve CB semasina atif rapordan
ctkartiimalidir.

IECEE 02’ ye gére bu rapor, akredite edilmis bir CB test laboratuvar tarafindan imzalanmadikga ve milli
belgelendirme kurulugunun yayinladigi bir belgenin eki olmadikga, CB test raporu olarak kullanilamaz.

Deney numunesinin tanimi ...........:  Siva Atli Sigorta Kutusu

Marka.........cccococevvvviiiiccccceeieen . NILSON
URBHOE. ..okt METAL KALIP'SAN. VE TiC. AS.
Model/Tip reference...................... 36l Siva alti - 32331036-32551036
Beyan degerleri..............cccccceucunannen.. . Pde 38 W, 400 V, Il Sinifi, IP40, -25/+60 °C YALITKAN
&
TRF No. IEC60670 24B 2/24
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Deney proseddrU ve deney veri:

X | CB Deney laboratuvar:: TSE DKMB Elektroteknik Laboratuvari Gebze Midiirligi
Deney yeri/adres...................................... : | Cumhuriyet Mah. 2258. Sok, CGayirova Tren Istasyonu Yani
Gebze / KOCAELI
S
Deneyi yapan (isim + imza)............... :| Halit KURGENLI 4/ Safiye DEMIR -2\
Onaylayan(isim + imza)....................... : | Hilmi AKDOGAN
|
(] | Deney prosediirii: TMP \
Deney yeri/adres.....................cocovverrin, =

Deneyi yapan (isim + imza)................ :

Onaylayan(isim + imza).................... :

[J | Deney prosediirii: WMT
Deney yeri/adres....................cc.ooevveveveeni

Deneyi yapan (isim + imza)............... :

Tanikhik eden(isim + imza) ................ :

Onaylayan(isim + imza)................... :

[] | Deney prosediirii: SMT

Deney yorll adees..............o cnmammansan
Deneyi yapan (isim + imza)..............:
Onaylayan(isim + imza).................:
Supervised by (isim + imza) .............:

TRF No. IEC60670_24B 3/24
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Eklerin listesi (herbir ekin toplam sayfa sayisi ile birlikte):

Deney 6zeti:
Numune model no: Yapilan deney (Deney adi ve maddesi):
NILSON 36'li Siva alti Madde 8-13-14-16-18

Ulusal farklililara uyum ézeti

Adreslenmis iilkelerin listesi

Bu irlin TS EN 60670-24:2013-06 Kutular ve Mahfazalar sartlarini sagdlar.

isaretleme plakasinin kopyasi

TRF No. IEC60670 24B 4/24
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Deney numunesinin ozellikleri................................. :

7.1 Malzemenin niteligi K 7.1.1  Yaltkan

712  Metal

[J 713 Biresik

7.2 Montaj metodu 721 Siva alti, siva igi veya gémiili

X 7.2.1.1 Yanici olmayan duvarlar,tavaniar veya désemeler
O 7.2.1.2 Yanabilir duvarlar tavanlar veya désemeler

] 7.2.1.3 Bosluklu duvarlar, bosluklu tavanlar veya bosluklu
dogemeler veya mobilya

(J 722  Swa istii montaj
| 7.2.2.1 Yanici olmayan duvarlar, tavanlar, désemeler veya mobilya
O 7.2.2.2 Yanabilir duvarlar, tavanlar, dosemeler veya mobilya

B4 7.2.3  Yerlestirme:
X 7.2.3.1 Dokum iglemi sirasinda beton igerisine montaj igin uygun

(Madde 7.6)
O 7.2.3.2 Beton igerisi harig tiim montaj tipleri igin uygun
7.3 Girig (Cikig) tipleri (] 731 Sabit tesisatlarda kullanilan kilifii kablolar igin girigleri olan

[ 7.3.2  Bikiigen kablolar igin girigleri olan

[J 7.3.3  Diiz veya oluklu borular igin girisleri olan

(] 7.34  Disli borular igin girisleri olan

] 735 Diger tip iletkenler/ kablolar veya borular igin girisleri olan
(J736 Agikhgi olan

X737 Girigleri olmayan: Girig agikliklan montaj sirasinda yapilanlar

74 Sikistirma diizenleri J 741 Kablo tutuculu

[J 742  Kablo tesbit elemanli

[ 7.4.3  Biikillgen borular igin sikistirma diizeni olan
X 744 Sikistirma diizeni olmayan

7.5 Montaj sirasinda en 751 -5 °C to +60 °C
dusik ve en yiksek
smsakllklar ¥ [J752 -15°Cto+60°C

753  -25°Cto+60°C

7.6 Dokum iglemi suresinde |[X] 7.6.1  +60 °C
en buyilk sicakliklar (] 7.62 +90 °C

y dir Madde 7.2.1.3'e gére (J7.71  SinfHa

uklu duvarlar il __ ; . 2
ggnzerleri icin Ircll.u?uIar ve D 1.7.3 Oyuklu duvarlara monte edilen béliimlerin koruma derecesine gore:

mahfazalar IP20

O 773 >P2x
2

7.8 Donanimi kutulara tespit |[7] 7.8.1 Vidalarla birlikte temin edilen kutular
etmek igin diizenler
[] 7.8.2 Vidalarin takiimasi amaclanan kutular

[] 7.8.3 Kancalarin takiimasi amaglanan kutular

[ 7.8.4 Diger diizenlerin takiimasi amaglanan kutular

TRF No. IEC60670 24B 5/24
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7.101 |Bos mahfaza B 7.101.1 GP mahfaza:
(J 7.101.2 PD mahfaza
7.102 |Basit mahfaza (] 7-102.1 GP mahfaza
[(J 7.102.2 PD mahfaza

Muhtemel deney hiikiimleri:

Bu deney bu numuneye uygulanmaz.......................: -(UYGULANMAZ)
Deney sonucu uygundur.................ccooovvveenroensint: G (Gegti)

Deney sonucu uygun degildir................................0 K (Kaldi)

DI ..occiiiinninmnammnmnssmmmmssy s ssseessasamsessmonssstventimssass

Deney numunesinin alinma tarihi..................cocc........:  23.03.2016

Deneylerin yapildigi tarihler...............ccooooovvvii . : 26.09.2016 - 27.10.2016

Genel uyarilar:

Bu raporda sunulan biitiin deney sonuglari yalnizca deneyden gegirilen Grdn ile ilgilidir.
Bu rapor, deney laboratuvarinin yazili onay! olmadan kismen gogaltilamaz.

* agiklamaya bakiniz" ifadesiyle, raporun ekinde sunulan agiklamaya atif yapilmaktadir.

" ekli tabloya bakiniz" ifadesiyle, raporun ekinde sunulan tabloya atif yapiimaktadir.

Bu raporda ondalik ayirici olarak [X] virgiil / (] nokta kullaniimistir

Manufacturer’s Declaration per sub-clause 6.2.5 of IECEE 02:

The application for obtaining a CB Test Certificate
includes more than one factory location and a
declaration from the Manufacturer stating that the
sample(s) submitted for evaluation is (are)
representative of the products from each factory
has been provided .....................cc.coocooovvervorroorr, i{[] Yes [] Not applicable

When differences exist; they shall be identified in the General product information section.

Fabrika(lar)in adi ve adresi:

Genel (irlin bilgileri:

TRF No. IEC60670 24B 6/24
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8 ISARETLEME

8.1 Gévde koruma mahfazalari agagidaki bilgilerle isaretiemeli:

a) Imalatgi veya sorumlu saticinin adi, ticari markaS| G
veya marka i$areti................ocoeveveeereeeieeeeeseonns :

b) IP>3X velveya IP > XO0.......c....ocoovvieveeerenn. : |IP40 G

IP kodu mahfazanin digina isaretlenmeli

®

IP derecesi kapi veya kapak agildiktan sonra de G
devam ediyorsa, IP kodunun kapi veya kapak
agildiktan sonra gordlebilir olmasina izin verilir

Minimum IP20 korumasi, kapi agikkken de -
saglaniyorsa, IP kodunun kapinin arkasina
isaretlenmesine izin verilir.

c) toplam yalitim igin sembol(uygulanabilirse).....: -

d) ) tip tasarimi, referans numarasi veya katalog G
numarasi

e) sadece notr baglantisi igin amaglanan baglanti G
ucunun N harfi ile isaretlenmesi..........................

f) koruyucu iletken baglanacak bagdlanti ucunun G
topraklama sembolii ile isaretlenmesi.................:

g) beyan gerilimi (V) ... : |ao00v G

(9]

h) beyan akimi (7.101.2 ve 7.102.2'deki mahfazalar):

i) standart referans numarasi..............cococoeoevevenn... : G

j) 90°C olmasi durumunda ingaat islemleri -
sirasindaki en yuksek sicaklik ..................ccceue.... :

k) Madde 7.3.7'ye gore siniflandirilan kutular ve
mahfazalar igin montaj sirasinda yapilabilen glrlslerle
ilgili gerekli bilgiler...............cocooiiviiveeeeeirieiseereiennn :

1) GP mahfazalar igin en blytik giig dag|tma G
yetenedi (7.101.1 ve 7.102.2)... ] P

m) Madde 7.7'ye gore smlﬂandlnlan mahfazalar -
iGin i¢i bos duvarlarda kullanabilirlik,

n) Varsa karsilik gelen boyut foyt. -

p) Asagidaki isaretler; -

-Madde 7.101.1 ve Madde 7.102.1'e gére -
siniflandirilan mahfazalar igin “GP” isareti

-Madde 7.101.2 ve Madde 7.102.2'e gore -
siniflandirilan mahfazalar igin “PD” igareti
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8.2 Isaretieme dayanikli ve okunabilir olmalidir G

15 saniye suyla ve 15 saniye petrol ispirtosu ile G
ovularak igsaretlemenin dayaniklilik deneyi

Deneyden sonra: igaretleme hala okunabilir G
olmalidir.

8.101 Kullanma talimati ve/veya dokimanlarda istenen bilgiler -

Amaglanan koruma derecesini elde etmek igin
kullanilacak vasitalarla ilgili uygun bilgileri

saglamall,

Uretici, montaj igin gerekli talimatlar vermeli -

- Madde 7.101.1 ve Madde 7.102.1'e gére
siniflandirilan mahfazalar igin imalatgi, mahfaza ile
birlikte verilen dokiimanlara tesis igin gereken
talimatlari

-Madde 7.101.2 ve Madde 7.102.2'ye gore
siniflandirilan mahfazalar igin imalatgi, mahfaza ile
birlikte verilen dokiimanlara uygun montaj ortamina

Ore tesis icin gereken talimatlari

9 BOYUTLAR
Kutular ve mahfazalar, varsa, standard foyiere -
uygun olmalidir ... TR G s EXEDAKINIZ

10 ELEKTRIK CARPMASINA KARSI KORUMA

Kutular ve mahfazalar, imalatg! talimatlarina
uygun olarak normal kullanimdaki gibi
yerlestirilip monte edildiginde:Gerilimli
bolimlere erisilememelidir.

Mahfazalar, IEC 61032'ye gore 20 N'luk bir =
kuvvetle en az 1 dakika uygulanan 11 nolu
deney sondasi ile deneyden gegirilmeli

Madde 7.1.1 ve Madde 7.1.3'e gore,
termoplastik veya elastomerik malzemeden
yapilan boltmleri olan tiim mahfazalar, IEC -
61032'deki 11 nolu deney sondasinin ucu ile
dogrudan uygulanan bir kuvvete 35 °C + 2
°C’'de 1 dakika sureyle tabi tutulmali

10.101 Mahfazalar, imalatginin talimatinda
gosterilen gerekli vasitalarla tamamlanmis
olarak ve varsa pencere agikligi/agikliklari A
imalatg! tarafindan teslim edilen kor tapalar
ve/veya imalatgi tarafindan belirtilen Griin
numuneleriyle tamamen doldurulmus olarak
deneye tabi tutulur.

Mahfazalar normal kullanimdaki gibi =
yerlestirilip monte edildiginde IP > XXC'ye
sahip olmali

Toplam yalitimli mahfazalar, normal kullanimdaki gibi yerlestirilip monte edildiginde:

TRF No. IEC60670_24B 8/24 E
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a) yalitkan malzemedeki ggmme cihazlarin -
tamamini kaplamali

b) iletken bollimler tarafindan delinen bollim -
olmamali

c) koruyucu devreye bagl iletken bolim -
(plaka, kapak veya cergeve gibi) olmamali

Mahfazalar, IEC 61032'ye uygun C deney
sondaslyla 3 N'luk bir kuvvet 1 min slreyle
uygulanarak deneye tabi tutulmali

Termoplastik ve elastomerik malzemeler Madde 7.1.1 ve 7.1.3'ye gore, IEC 61032, -
C deney probu ile (35 +2) °C'de ilave deneyden gegirilir:

- yalitkan malzemenin zayiflayarak givenligin -
bozulabildigi, membranlar ve benzerleri
disindaki tim yerlere 3N

- kirilarak agilan deliklere 3 N e

1 TOPRAKLAMA DUZENLERI

11.1 Aglkta iletken bélimleri bulunan kutular ve mahfazalar

- Dusk direngli topraklama diizenleri ile
donatiimalidir.

- bu tir bir topraklama diizenine uygun
tertibatlara sahip olmalidir.

Topraklama diizenleri, agagidakilere uygun bir sekilde olmail: -

-kolayca erisilebilir oimali ve -

-bir donanimin ¢ikarilmasi, topraklama -
surekliligini bozmamali ve

-Glkarilabilir kapagin bir bolim{ olmamali e

Direng £ 0,05 Q () .vveeveveeieeeee e -
11.2 7.7.2'ye gore siniflandirilan kutular ve mahfazalar (Sinif Hb) -
11.3 7.1.2'ye gore yanlari gikarilabilen kutular ve -
mahfazalar

Ayrilabilir bolimler arasindaki elektriksel -
baglantilar en az bir vidali baglant icerecek
sekilde yapilmali.

11.4 Toprak baglanti uglari

Toprak baglanti uglarinin digleri bozulmamali. -

Deney boyunca: Hasar olmamali Bakiniz ekli gizelge11.4 -

Toplam yalitim igin kullaniimasi amaglanan -
mahfazalar hari¢, mahfazanin tim iletken
bolimleri ayri ayri veya gruplar halinde
koruyucu devre baglant! uglarina baglanmis

olmali.
Direng £ 0,05 Q () .oovvovieeeeeeeeeeeeeeeeen S o1 TPy
\
12 YAPILIS E
TRF No. [EC60670 24B 9/24 \\

LAB-D-FR-36/01.09.2016-1 — L



@ DENEY LAB. MERKEZi BASKANLIGI ELEKTROTEKNIK LABORATUVARI 317771 /10-16
HEADSHIP OF TSE TEST LABORATORIES CENTRE ELECTROTECHNICAL LABORATORY

MUAYENE - DENEY SONUCLARI  TEST RESULTS

Kutular ve mahfazalar keskin kenarlar -
icermemeli

Kutu veya kapagin i¢ ve dis ylizeyleri asagidaki 6zelliklere sahip olmali: -

- soyulma, katlara ayrilma olmamali -

- kaygan, kabarciksiz, ¢atlaksiz olmali -

121 Menteseli kapaklar,kapaklar veya kapak levhalari veya bunlarin bolimleri -

Elektrik garpmasina karsi koruma saglamas| amaglanan menteseli -
kapaklar,kapaklar veya kapak levhalari veya bunlarin bélimleri:

- etkin bir sekilde yerine sabitlenmelidir e

- sadece bir alet veya anahtar yardimiyla -
yerlerinden gikarilabilmeli

12.2 Bosaltma delikleri --

Koruma derecesi, IPX1'den IP X6'ya kadar -
olan siva Ustl ve siva i¢ci montaj mahfazalari,
¢apl 5 mm olan, ya da genisligi veya boyu en
az 3 mm olan 20 mm?2 alanl bir bosaltma
deligi acilabilecek sekilde tasarimlanmali

Bosaltma deliklerinin etkin olmasi -

12.3 Mahfazalarin montaiji -

Mahfazalarda, montaj metoduna uygun -
baglantisi igin diizenekler bulunmali (7.2)

Dahili tespit diizenlerinin iletken bélimleri -
tespit diizeni yuvasinin en buyiik genisliginin
en azindan %10'u kadar, tespit diizeninin
tepesi Uzerine tagan yalitkan ile gevrelenecek
sekilde imal edilmelidir (mm) ......ccccooveeiiiinns 10%of mm= mm

124 Bukulgen kablolar i¢in girisleri bulunan mahfaza ve kutular -

Madde 7.3.2'ye gore siniflandirilan, kutulara -
ve mahfazalara sadlanan giriglere (gikislar),
bukdlgen kablolar kolaylikla monte edilebilmeli
ve

- biikiilgen kordonun girdigi yerde hasar -
olmamali, veya

- mahfaza kullanilabilir durumda olmamali -

125 Biikiilgen kablolar igin girisleri olan kutular ve mahfazalar --

Madde 7.3.2'den bagka Madde 7.3'e gore "
siniflandirilan giris agikliklari asagidakilere
imkan saglamalidir:

- bir boru veya uygun bir baglanti, ve/veya =

- kablonun koruyucu kilifi —

Boru girigleri igin giris agikligi: -

TRF No. IEC60670_24B 10/24
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- |IEC 60423 velveya IEC 60981'deki sartlara -
uygun boyutlardaki borularin veya bu
boyutlarin birlesimi ile elde edilen borularin
girigi igin uygun olmahidir,

- birden fazla giris ac¢iklig! varsa bunlardan -
en az ikisi uygun olmalidir

12.6 Kablo tespit elemani(lari) olan kutular ve mahfazalar -

Madde 7.4.2 ‘ye gore kutularin ve
mahfazalarin sikistirma dizenleri, iletkenlerin
baglantisi gerilmelerden serbest kalacak
sekilde olmalidir

Gerilmelerden serbest kalinmasina ve
bikullmelerin dnlenmesine nasil etki
edilebileceginin amaglandigi agikga
belirtimelidir

Kablo tespit elemanlari: -

- farkli tiplerdeki bikilgen kablolara uygun,

- tespit elemanin en az bir bolima, kutunun
bilegen béliimlerinden biri ile ayriimaz
durumda olacak veya siirekli olarak
sabitlenecek sekilde imal edilmis,

- yalitkan malzemeden yapilmis veya metal
bélimlere sabitlenen bir yalitkan astarla
donatiimis,

Kablo tespit elemanina normal kullanimdaki gibi agagida belirtilenler uygulanir: -

- Bikiilgen kablolarin dis boyutlari (mm):

mm ==

- Sikistirma vidalari Cizelge 4'te belirtilen =

déndirme momentinin 2/3'ne esit bir

momentle sikistirilir (Nm):

- Kablo salmastralari Cizelge 5'te belirtilen e

dondirme momentine esit bir momentle

sikistirilir:

Cizelge 3'te belirtilen kuvvetle kabloyu -

numune icerisine 1 mm'den fazla sokmak

mumkiin olmamalidir 3 (N):

- Gizelge 3'te belirtildigi gibi 1 saniye siire ile =

50 defa gekme kuvveti uygulanir

- Cizelge 3'te belirtien moment (15 + 1) saniye B

uygulanir

Deneyden sonra: yerdegistirme < 2 mm (mm) -

Kablo tespit elemani hasarlanmamali -
12.7 Kablo tutucu diizenleri olan kutular ve mahfazalar -

Madde 7.4.1'e gore siniflandirilan kablo tutucu -
dlzenleri, kabloyu yerinde tutumalidir.

7.5.2 veya 7.5.3'e gore siniflandirilan kutular -
ve mahfazalar sirasiyla (-15 + 2) °C ve (-15 +
2) °C ‘de deneyden gegirilir.

Imalatgi talimatlarinda belirtildigi gibi en bilyiik anma kesit alanli kablo baglanarak - -
(20 + 1) N'luk bir eksenel kuvvet 1 dakika boyunca uygulanir: N e bt

TRF No. IEC60670 24B 11/24 | B
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Kablo tipi/en biylk anma kesit alani(mm?):

Deneyden sonra: yerdegistirme < 3 mm (mm):

Kablo tipi/en bliyiik anma kesit alani(mm?):

Deneyden sonra: yerdegistirme < 3 mm (mm):

12.8

Mekanik darbe ile gikariimasi amaglanan kirilarak agilan delikler (gikiglar)

12.8.1

Genel olarak

Kirllarak agilan delikleri (gikislar) kutuya hasar
vermeden cikarmak mimkiin olmalidir,

Kablolar i¢in kullanilan kirilarak agilan
deliklerde: (gikislar) yonga veya gapaklar
olmamalidir

Borular ve/ veya kademeli rakor veya
membran ile birlikte kullanilan, kirilarak agilan
deliklerde (cikiglar): yonga ve gapaklar dikkate
alinmaz

Madde 7.1.2'ye uygun kutu veya mahfazanin, agik olan kirilarak agilan deliklerini

(cikislar) kapatmak igin kilitsomunu kullanilmadan bosluk tikayici vida benzeri aparat
kullanilir.

- yerinden ¢ikmamali ve

- etkisi zayiflamamali

- kirllarak agilan deliklerin tim sartlarin
saglamali.

12.8.2

Kirilarak agilan delik tutuculari

Montajdan sonra kirilarak agilan delikleri olan kutular ve mahfazalar 6 mm gapli diiz
uglu madrel kullanilarak deneyden gegirilir:

-canli bélimlere erisme sadlayan bélimlere
(30 £ 1) N'luk bir kuvvet, (15 + 1) s siireyle
uygulanir

- canl bollimlere erisme saglayan bolimlere
(40 £ 1) N'luk bir kuvvet, (60 £ 1) s slreyle
uygulanir

Cok asamali kirilarak agilan deliklerin
kullanildigr kutularda, en kiglik kuvvet
uygulanir.

Deney sirasinda: kirilarak agilan delik yerinde
kalmalidir

Deneyden 1 saat sonra: mahfazanin koruma
derecesi degismemelidir

12.8.3

Kirilarak agilan deligin gikariimasi

Kirilarak agilan delikler imalatgi tarafindan belirtildigi gibi bir alet yardimi ile
ctkarulmasi, sartlandirma olmaksizin:

Deney sirasinda: gok agsamali deliklerde, daha
blylk asamal delik yerinde higbir yer
degistirme olmamalidir.

Deney sonucunda: keskin kenar ve hasar
olmamalidir.

Madde 7.5'deki minimum sicaklikta 5 saat + 10 dakika boyunca sartlandiriidiktan
sonra, kirllarak agilan delikler imalatgi tarafindan belirtildigi gibi bir alet yardimi ile
¢ikariimasi (Madde 7.1.1 veya Madde 7.1.3'ye uygun mahfaza ve kutular)
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Deney sicakhifi (°C)........ccoiimivinssiumsisasansons —

Deney sirasinda: gok agamal deliklerde, daha
biylk agamali delik yerinde higbir yer
degistirme olmamalidir.

Deney sonucunda: keskin kenar ve hasar
olmamalidr.

128.4 Kirilarak agilan delikleri gevreleyen ylizeyler

Kirilarak agilan delikler diiz ylizeyde olmali -
129 Vidall tespit sekillleri

Tespit diizeni mekanik zorlamalara
dayanmalidir

Yalitkan malzemeden yapiimig, sabitleme
araglarinin digindaki, standart olmayan disli
vidalar, dreticinin talimatlarina gore deneyden
gegirilir.

Dig acan veya dis kesen vidalar, yalnizca
monte edilmesi amaglanan parga veriimisse,
mekanik tertibatlar icin kullanilmalidir

Vidalarin mekanik dayaniminin dogrulanmasi | Bakiniz ekli tablo 12.9

12.10 7.2.1.1 ve 7.2.1.2'e gore siniflandirilan kutularin ve donanimin tespit diizenleri -

Oyuklu duvarlar igin olan kutu veya -
mahfazalar haricindekiler icin temin edilen
sabitleme araglari................ccocooeviiiiiiiin

Mahfaza veya kutu ile birlikte vide verimemesi -
durumunda, Ureticinin talimatlarina gore
yapilir.

Vidalar, ilave mekanik destekler veya tasarim -
ozellikleri, uygun sabitleme araglari olarak
kabul edilebilir.

Blok, agagidaki malzemelerle doldurulmus -
L o remwr——

Sekil 23'de tarif edilen yardimei cihaz --
numuneye monte edilir ve vida gizelge 4'de
verilenin 2/3'line esdeger bir tork ile sikilir ........

Deneyden sonra, Sekil Z3'e gore,numunenin -
montaj blokuna gore yer degistirmesi < 0,5
mm

12.11 Madde 7.7.1'e gore siniflandirilan kutular ve mahfazalar (Class Ha) -

Madde 7.7.1'e gore siniflandirilan, bosluklu -
duvarlarda kullanilacak kutularda ve
mahfazalarda, kutuyu ve mahfazayi bosluklu
duvarlara tespit etmek igin uygun dizenler

bulunmalidir.
1212 Madde 7.7.2'ye gore siniflandirilan kutular ve mahfazalar (Class Hb) -
12.13 Kablo salmastra girigi -

Tork testi: metal gubul ile temin edilen salmastralar, Cizelge 10'da belirtilen bir tork -
ile 1 dakika + 5 saniye boyunca, 10 defa sikistirilir ve gevsetilir.
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- deney gubugunun ¢api (MM) ........ccocevvevvirnnnns

- malzemenin tipi (metal / yalitkan).....................

=2OPK (NM) oo

Deneyden sonra: hasar olmamasi

1214

Borular igin girisleri (gikislari) veya agikliklari olan kutular ve mahfazalar

Madde 7.3.4'e gore siniflandirilan kutular ve
mahfazalar ve Madde 7.3.6'da belirtilen konik
acikliklar Madde 12.14.1, Madde12.14.2 ve
Madde 12.14.3'teki deneylere dayanmalidir.

Madde 7.4.3'e gore siniflandirilan kutular ve
mahfazalar Madde 12.14.1 ve Madde
12.14.2'de deneyler dayanmali

12141

Borular icin giris agikliklar olan mahfazalar: en kiigiik boyutlu boru parcasina (100 +
2) N'luk bir kuvvetle 1 dakika + 5 saniye siire ile bastirilir

Deney sirasinda: borunun kutu igerisine daha
fazla girisi mimkin olmamalidir

12.14.2

Madde 12.14.1’e gore yapilan deneyden sonra gekme deneyi: En klguk boyutlu
boru (20 + 2) N'luk bir gekme kuvvetiyle 1 dakika siire ile eksenel olarak yuklenmesi

Deney sirasinda: boru, mahfazanin giris
agikhigindan dolayl gevsememeli.

12143

Girig agikliiginin biikiilme gerilmesine karsi dayanikliligi: Bir parga boru (100 + 2)
N'luk bir sikistirilabilir bir kuvvetle giris agikliginin igerisine sokulmali ve 3Nm'lik bir
blikme momenti ile yiiklenerek deney (60 + 2) ° ‘lik bir aralikla alti farkli yénde
yapiimalidir.

Deney sirasinda: giris agikliginda, gevseme
veya hasar olmamali ve boru, girig agikliginda
kalmali.

12.15

Kutu ve mahfazalarin i¢c hacmi

Kutu veya mahfazanin ve her bir bolimin i¢
hacmi élgllir

Kutunun yada mahfazanin hacmini arttirmak igin yapiimis bir yan hava
boslugunun / oyugun hacmi, bu yan hava bosluguna agilan agikligin en kiguk
boyutundan daha bilyiik olmamak sartiyla bu boslugun derinligi kullanilarak
hesaplanir.

Olgme silindirinde,6nce ve sonra suyun
hacmi 6lgillr ve kutunun hacmi hesaplanir. ...

12.101

Oyuklu duvarlarda kullanilacak mahfazalar,
kablolari veya cihazlar| yerinde tutmak igin
donanimlara sahip olmali

12.102

Mahfazalar, imalatgi tarafindan belirtilen
yardimci donanimlarin (tamamen donatilan)
guvenli bir sekilde montajina ve baglantisina
izin vermek icin yeteri kadar bosluga sahip
olmalidir.

13

YASLANMAYA, KATI CiSIMLERIN VE SUYUN ZARARLI GIiRiSINE KARSI
KORUMAYA DAYANIKLILIK
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131

Yaslanmaya karsi dayaniklilik

13141

Yalitkan ve kompozit kutular ve mahfazalar, sizdirmazlik malzemeleri, kademeli
rakor ve degistirilebilir membranlar, (70 + 2) °C'lik bir 1si kabini iginde (168 + 4) saat
boyunca tutulur, sonra (96 + 4) saat siireyle oda sicakliginda tutulur.

Salmastralar Madde 12.13'te belirtilen
deneyde uygulanan dondirme momentinin
Ggte ikisine esit bir dondiirme momenti ile
SIKIIN N uanssmamiimmaammmrarais

Daha bliytik tork degeri, gerektiginde uretici
tarafindan belirtilir (NM) .....ocoevveieeeeieee

Deneyden sonra: zararli bigim bozulmasi veya
benzer hasarlar gortilmemelidir

13.1.2

Girig agikliklarindaki kademeli rakor ve girig
membranlari ile koruyucu membranlar,
guvenli olarak tespit edilmeli ve normal
kullanimda olusan mekanik ve 1sil
zorlamalarla yerinden gitkmamalidir

Numuneler Madde 13.1.1'de belirtildigi gibi 1sitma hiicresinde (40 + 2) °C'de 2
saat +15 dakika sire ile bekletilir

Bu siireden hemen sonra IEC 61032'ye gore
11 nolu deney sondasinin ucu ile (30 -2) N
‘luk bir kuvvet, kademeli rakor ve/veya
membranlarin gesitli bolimlerine (5 + 1)
saniye sure ile uygulanir Deney sirasinda:
kademeli rakor ve/veya membranlarda, canli
bollimleri erisilebilir duruma getirebilecek
herhangi bir hasar bulunmamall.

Eksenel gekmeye maruz kalabilecek kademeli
rakor ve/veya membranlar: (30 -2) N'luk bir
eksenel kuvvetin (5 + 1) saniye boyunca
uygulanmasi. Deney sirasinda: kademeli
rakor ve/veya membranlarda, canli béllimleri
erigilebilir duruma getirebilecek herhangi bir
hasar bulunmamali.

Herhangi bir igleme tabi tutulmamis, kademeli
rakor ve membranlarla donatiimis ayni
mahfazalar Uzerinde tekrarlanmasi

Deneyden sonra: zarall bigimbozulmasi,
catlama ve benzer hasarlar olmamal.

13.1.3

Madde 7.5.2 ve Madde 7.5.3'e gore
siniflandirilan, kutularin ve mahfazalarin giris
acgikliklarindaki kademeli rakor ile girig
membranlari: ortam sicakhiginin dismesi
durumunda, kablolarin girisine izin vermeli.

Mahfazaya, herhangi bir yaslandirma iglemine tabi tutulmamis, kademeli rakor
vel/veya membranlar takilarak, 2 saat sireyle buzdolabinda tutulur.

Deney sicakligi (°C)

Sartlandirmadan hemen sonra: korlestiriimis
herhangi bir kademeli rakor ile giris
membranlarinin delinmesi ve kablolarin
sokulmasi mamkin olmalidir
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Deneyden sonra: zararl higbir bigim
bozulmasi, ¢atlama veya benzer hasarlar
goriimemelidir

13.2

Kati cisimlerin girigine karsi koruma

Mahfazalar, beyan edilen IP kodu ile uygun
olacak sekilde, en az IP 3X koruma
derecesini saglamali:

IP40

Normal kullanim sirasinda bir alet
kullaniimaksizin agilabilecek bir kapi veya
menteseli kapag! bulunan mahfaza olmasi
durumunda IP20'lik en kiiglik derece kap!
veya menteseli kapak agildiktan sonra

sirdlrtlmelidir

Mahfazalar, imalatginin talimatlarina gére, vidali salmastra veya kademeli

rakorlari ile monte edilmis kablolari ile normal

kullanimdaki gibi monte edilir:

- kablo tipi, en kiiglik anma kesit alani (mm?)..

- kablo tipi, en kigiik anma kesit alani (mm?)..

Vidall salmastra veya kademeli rakorlari olan mahfazalar, imalatgi tarafindan

belirtildigi gibi, boru ile donatilir.

- en kiglk ¢ap veya boyut (mm) ..........cccceo....

- en blyik ¢ap veya boyut (mm).............c........

Kutunun kapagi veya kapak levhasindaki
tespit vidalari, Madde 12.9'daki deneyde
kullanilan Cizelge 4'te belirtilen degerlerin
2/3'line esit bir dondiirme momenti ile sikilir
(NI e

Imaltgi tarafindan belirtiimesi durumunda,
daha buyiik tork degerleri uygulanabilir. (Nm)

- IPSX: deney IEC 60529, kategori 2'ye uygun
olarak, varsa bosaltma delikleri agiimadan
yapilir.

- IP=4X: deney probu bosaltma delikleri
haricinde herhangi bir delikten gegmemelidir

- IP<4X: deney probu bosaltma deliklerine
uygulandiginda gerilimli bélimlere
erisilememelidir

- IPSX: toz tim ig ylizeyi kaplamamalidir

- IP6X: kutu veya mahfaza igerisine toz
girmemelidir

13.3

Suyun zararli girisine karsi koruma

13.31

IP X0'dan daha yiiksek koruma dereceli
mahfazalar, belirtilen IP koduna uygun olarak
suyun zararli girigine karsi koruma
saglamalidir ........oooooveviniiieeeee e

IP40

Mahfaza boyutlari: referans diiziem S (m?) /
GOVIE (M) s s ey e s
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Siva Ustil, siva alti veya siva igi mahfazalara, IEC 60529'daki uygun deneyler

asagidaki deney sartlarinda uygulanir:

- madde 13.3.2 ve 13.3.3'e gore, boyut S <
0,04 m? veya gevre < 0,8 m

- madde 13.3.2 ve 13.3.4'e gobre, boyut S
> 0,04 m? ve cevre > 0,8 m according to

Vidali salmastralari veya kademeli rakorlari olan mahfazalar, imalatgi tarafindan

belirtilen kablolar ile donatiimalidir:

- kablo tipi, en kiiglik anma kesit alani (mm?)

- kablo tipi, en blyiik anma kesit alani (mm?)

Vidall salmastralari veya kademeli rakorlari olan mahfazalar, imalatgi tarafindan

belirtilen borular ile donatilmalidir::

- en kiiglk gap veya boyut (mm).....................

- en blylk gap veya boyut (mm).......ccveeeennns

Kutu kapagi veya kapak levhasindaki tespit
vidalari, Madde 12,9'da deneyde kullanilan,
Cizelge 4'te verilen degerlerin 2/3'(ine esit bir
dondirme momenti ile sikilir (Nm)..................

13.3.2

Siva Ustli mahfazalar, normal kullanimdaki
gibi monte edilir.

Siva alti ve siva i¢i mahfazalar bir deney duva

rina tespit edilir:

- imalatginin talimatiarina gore

- sekil 5'e gore

Mahfazalar, uretici tarafindan beyan edilen ,en
blylk ve en kugtlk kesit alanli iletkenlere
sahip kablolar ile donatllrr. ...................

IPX3 ve IPX4 mahfazalar: IEC 60529 deki
salinim yapan tipln (Sekil 4) veya pliskirtme
memesinin (Sekil 5) kullanilmasi.......................

13.33

Deneyden hemen sonra mahfaza igerisinde
0,2 ml x S (cm?)'den fazla su olmamalidir (ml)..

Deneyin tamamlanmasindan sonra 5 dakika
icinde Madde 14.3'de belirtilen elektrik
dayanim deneyine dayanmalidir

13.34

Deneyden hemen sonra gosterge kagidi hala
kuru kalmalidir.

14

YALITIM DIRENCI VE ELEKTRIK DAYANIM

14.1

Madde 7.1.1 ve Madde 7.1.3'e gore
siniflandirilan mahfazalarin yalitim direnci ve
elektriksel dayanimi yeterli olmali.

Numuneler ,badil nemi %91 ile%95 , sicakligi 20 °C ile 30 °C arasinda olan
sogutma hicresinde asagidaki stirelerde tutulur:

- IPX0 olarak siniflandirilan mahfazalar 2 giin
(48 saat)
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- IPX0'dan biyiik korumasi olan mahfazalar
7 glin (168 saat)

Bu islemden sonra higbir hasar
gorilmemelidir.

14.2

500 V d.c.gerilim uygulanmasindan 1 dak.
Sonra olgllen yalitim direnci Cizelge 14.2'ye bakiniz

14.3

Elektriksel dayanim: 1 dak. siireyle ac gerilim
uygulanmasi Cizelge 14.3'ye bakiniz

15

MEKANIK DAYANIM

Kutular ve mahfazalar yeterli mekanik
dayanimda olmalidir

15.1

Dustik sicaklikta vurma deneyi

Madde 7.2.3.1’e gore siniflandirilan beton igerisinde kullaniimasi amaglanan,
metal olmayan kutularin ve mahfazalar: Sekil 8'de belirtilen vurma deney aparat
numune ile birlikte asagidaki sicakliktaki bir sojutucuda 2 saat + 15 dakika
sUreyle tutulur

- Madde 7.5.1'e gore siniflandirilan
mahfazalar ( -5 £ 2) °C

- Madde 7.5.2'ye gore siniflandirilan
mahfazalar (-15 + 2) °C

- Madde 7.5.3'e gore siniflandirilan
mahfazalar ( -25 + 2) °C

Numuneler (izerine 100mm yiikseklikten, 1
kg'lik agirlik, 5 defa dusdriildigline hasar
olmamal.

15.2

Sikigtirma deneyi

15.21

Numuneler sert diiz agagtan iki levha arasina yerlestirilir, (500 + 5) N'luk bir
kuvvetle 1 dakika * 5 saniya slreyle yiiklenir.

Deneyden sonar: hasar ve sekil
bozuklugu olmamali

15.2.2

Madde 7.7.2'ye gore siniflandirilan kutu ve mahfazalarin deneyleri inceleme
agamasindadir.

1563

Kutular ve mahfazalar igin darbe deneyi

Numuneler, IEC 60068-2-75 (deney EHA)'da
belirtildigi gibi darbe deney aparati ile 259 g'a
esit bir kutle ile darbelere tabi tutulur Cizelge 15.3'e bakiniz

Madde 7.5.2 ve Madde 7.5.3'e gore siniflandirilan kutulara

- Madde 7.5.2'ye gore siniflandirilan kutular,
L e e

- Madde 7.5.3' gore siniflandirilan kutular (-
bl 7.4 [ O RO ST

Deneyden sonra: hasar olmamali

15.101

PD mahfaza, beyan edilen kendi IK koduna
gore harici mekanik darbeye karsi koruma
derecesi saglamalidir.
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16

ISIYA DAYANIKLILIK

16.1

Akim tagiyan bélimleri konumunda tutmasi gereken yalitkan malzemeden
béllimler

Akim tasgiyan bolimleri ve/veya topraklama
devresini konumunda tutmasi gereken

yalitkan malzemeden bélimler: IEC 60695-
10-2'ye gore bilya baski deneyi, (125 + 2) °C
sicaklikta, (60 +5) dakika stireyle Cizelge 16.1-16.2'e bakiniz

16.2

Akim tagiyan bolimleri konumunda tutmasi gerekmeyen yalitkan malzemeden
bolimler

Akim tasiyan bolimleri ve/veya topraklama
devresini konumunda tutmasi gerekmeyen
yalitkan malzemeden bolimler, bunlarla
temasta olsalar bile Madde 16.1'e gore bilya
baski deneyine tabi tutulurlar, fakat (70 + 2) °C
sicaklikta Cizelge 16.1-16.2'e bakiniz

Madde 7.6.2'ye gore siniflandirilan siva
altina monte edilen mahfazalarin yalitkan
malzemeden bélimlerine Madde 16.1'e gore
bilya baski deneyi yapilir, fakat (90 + 2) °C
sicaklikta Cizelge 16.1-16.2'e bakiniz

16.3

Madde 7.7.2'ye gore siniflandirilan kutu ve mahfazalarin yalitkan bélimleri

17

YUZEYSEL KACAK YOLU UZUNLUKLARI, YALITMA ARALIKLARI VE
SIZDIRMAZLIK BILESIGINDEN GEGEN UZAKLIKLAR

Yizeysel kagak yolu uzunluklari, yalitma
araliklar! ve sizdirmazlik bilesiginden

gecen uzakliklar, gizelgede gosterilen o
degerden daha kiigiik olmamalidir. Bakiniz ekli Gizelge 17

18

YALITKAN MALZEMENIN OLAGANDISI ISI VE YANMAYA KARSI
DAYANIKLILIGI

IEC 60695-2-11 Madde 4 ila Madde 10'a gore
kizaran tel deneyi Cizelge 18'e bakiniz

19

YUZEYSEL KAGAKLARA KARSI DAYANIKLILIK

IPX0'dan daha yliksek koruma dereceli
kutular ve mahfazalarin canl boltimleri
konumunda tutan yalitkan malzemeden
béllimleri:PTI 175, 50 damla, IEC 60112'deki
A gozeltisi Cizelge 19'a bakiniz

20

KOROZYANA KARSI DAYANIKLILIK
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Deneyden gegirilecek béliimler, yag giderici bir maddeye (10 + 1) dakika siire ile
daldirilarak yaglar gikarilir. Amonyum kloriir(in sudaki %10 gézeltisine (10 + 1)
dakika siire ile daldirilir, Neme doymus bir hava ihtiva eden bir kutuya dakika +
1dakika sre ile yerlestilir (100 + 5) °C'luk sicakliktaki bir 1sitma hiicresinde (10 +
1) dakika sure ile kurutulur.

Hig bir pas izi goriilmemelidir -

21 ELEKTROMANYETIK UYUMLULUK (EMC)

Deney gerekli degildir. ==

101 MAKSIMUM GUG HARCAMASI KAPASITESININ DOGRULANMASI (Pg.)

Madde7.101.1 ve Madde 7.102.1’e gore olan -
mahfazalar, Madde 8.101'e gore beyan edilen
gic (Pde) harcamasi degerini saglamali. Cizelge 101'e bakiniz.

102 SICAKLIK ARTISININ DOGRULANMASI

Madde7.101.2 ve Madde 7.102.2'e gore olan -
mahfazalar, Uretici tarafindan beyan edilen en
agir konfigtrasyon ile donatildiginda, kabul

edilebilir bie sicaklik artisina sahip olmal. Cizelge 102'ye bakiniz.
1.4 GIZELGE: Topraklama baglanti uglarindaki vidalanin mekanik dayaniklihg
Deneyden gegirilen bolim Vida diginin Sutun no 4_ Gizelge Uygulanan tork — Hasar
(6rnegin kapak tuttturma aparati) gapi(mm) (0, 11, 11t or IV) Cizelge 4 (Nm) | olmamali
llave bilgiler:
12.9 GIZELGE: vidalarin mekanik dayaniklihg:
Deneyden gegirilen bolim Vida disinin Su_tun i Uygulgnan tork | Uygulama Hasar
(6rnegin kapak tuttturma aparati) | gapi  (mm) yibige s = Gizsige 4 el olmamali
(I, 1, Nor1v) (Nm) (5/10)
llave bilgiler:
14.2 GIZELGE: Yalitim direnci
Deney gerilimi uygulanan bolimler: dlciilen (MQ) istenen (MQ)
Dis plastik yiizey ile i¢ plastik ylizey 500 GQ 5MQ
Kapak Dig plastik ylizey ile i¢ plastik ylizey 500 GQ 5 MQ
llave bilgiler:
TRF No. IEC60670 24B 20/24
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14.3 CIZELGE: Elektriksel dayanikhhk

Deney gerilimi uygulanan bélimler:

Deney gerilimi (V)

Aatlama/delinme

(Evet/Hayir)
Disg plastik yiizey ile ig plastik ylizey 3750 H
Kapak Dis plastik yuzey ile i¢ plastik ylizey 3750 H
llave bilgiler:
15.3 GIZELGE: darbe deneyi
Cizelge 7'ye gore Balim b
o asina toplam
deneyden gegirilen wrm; say,s,p Diisme yiiksekligi
boéllimler Cizelge 8 (mm) yorumlar
(A,B,C,D,E,F, G) Cizelge 10
llave bilgiler:
16.1-16.2 | CiZELGE: yalitkan malzemelerin bilya baski deneyi
IZIN Vetlon IZCaPI(MIM) .. i simmismmsermmmmarens ! <2mm —
Deneyden gegirilen boliim Deney sicakligi (°C) Iz gapi (mm)
Di s kapak kilit plastigi 70 1.1
Di s plastik kapak ylizey 70 1,2
Di s plastik kutu ylzeyi 70 1.3
llave bilgiler:
18 CIZELGE: kizaran tel deneyi
Gorulebilen
Maizarme Deney alev veya Alevve | Ipek kagidin
Deneyden gegirilen boliim Esarisi sicakligi | devam eden | parlama | tutusmasi
(°C) kizarma suresi | (Evet/Hayir)
(Evet/Hayir)
Mahfaza Yizeyi Termoplastik 650 H H
Kapak Mahfaza Yizeyi Termoplastik 650 H H
llave bilgiler:
19 CIZELGE: yiizeysel kagaklara dayanililik
e atlama /
Deneyden gegirilen bélim | Malzeme tasarimi Dene)(;\%enllml delinme
(Evet/Hayir)

llave bilgiler:
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101 CiZELGE: En biiyiik giic dagitim kapasitesinin dogrulanmasi (Pde)

Model

En blylk glic dagitim kapasitesi asagidaki sekilde dogrulanir;

Madde 7.2.1 ve Madde 7.2.3'e uygun mahfazalar -

- Madde 7.2.1'e uygun mahfazalar, Ureticinin beyan -
ettigi sekilde monte edielerek

-Madde 7.2.2'ye uygun mahfazalar en az 19 mm -
kalinlikta siyah boyall kontrplak Gzerine monte
edilerek

-Madde 7.2.3.1'e uygun mahfazalar beton bir duvar -
icine monte edilerek

Beton icine olanlar digindaki montaj sartlari ( uygun -
Pde degeri ve montaj sartlari dékiimanlarda verilmeli.)

Rezistor(ler)in konumu (Sekil 103 /104 /105) ....... : s

Model- Madde

Modiil sayisi

Kullanilan
I1sitma

Olgiilen giig
dagitimi

Beyan
edilen glig

Olgiilen giig
dagitimi )

Hasar veya
deformasyon

resistor(lerin)in

sayisl (Pee) (W)

> Pae(Y/N) | olmamasi

(w) @

llave bilgiler:
) kararli sartlar olustugunda erisilebilir en sicak bdlimiin sicaklik yiikselmesi < 30 K
@ bir sonraki en kiigiik ondalik saylya yuvarlanmis deger

102 TABLE: Sicaklik artisinin dogrulanmasi

Sicaklik artisi, agagidaki sekilde diizenlenmis bir mahfaza ile yapilir:

- Madde 7.2.1'e uygun mahfazalar, Ureticinin -
beyan ettigi sekilde

-Madde 7.2.3.1'e uygun mahfazalar beton bir duvar -
igine monte edilerek

-Madde 7.2.2'ye uygun mahfazalar en az 19 mm --
kalinlikta siyah boyali kontrplak lizerine monte
edilerek

- beton igine olanlar digindaki montaj sekillleri --
(duzeltme faktori ve montaj sartlari dokumanlarda
verilmeli) ...

Beyan akimi (A) ... SRS OSRUPTRTROPPROTRROOR I | -

Numune, kendi beyan aktml (In) |Ie yuklemr Bu
akim, bu devrelerin her biri Cizelge 102'de
belirtildigi gibi beyan farklilik faktor ile garpilan
kendi beyan akimi ile yiiklenecek bigimde ¢ikis
devrelerinin mimkuin olan en kiglk sayis| arasinda
dagitilmalidir.

lout:
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Olgiilen en biiyiik : -
Erisilebilir dis mahfazlar ve kapaklar sicaklhik }r:;(selmesl Iz';‘ﬁ\:;:"l::e:ﬁ%"k

ilave bilgiler:

Numune Cihazin Fotograflan
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MUAYENE VE DENEY RAPORU 10-16

TEST REPORT

Deneyi Talep Eden ¢ Elektroteknik Sektorii Mudirliga

(Ad:, Adresi, Sehir vb.) (Belg. Uzmani: UMUT TASAR)

(METAL KALIP SAN.VE TICAS. ISTIKLAL MAH.FEVZI CAKMAK CAD.NO.31

Customer (Name Adress, City exc.) ESENYURT —ISTANBUL)

Deney Talep Tarihi/No t23.03.2016/ 149524
Order Date / No

Numunenin Tanim;
(Cins, Marka, Tip, Tiir, Model vb,)

SIVA USTU SIGORTA KUTUSL, NILSON . 32441036 . -, -, 4.00 adet

e

Sample Description rype Mark Modet erc.)

Numune Kabul Tarihi H 23.03.2016
Test ltem Receipt Date

Deneylerin Yapildig: Tarih P 26.09.2016 - 27.10.2016

Date of Test

Uygulanan Standard / Metod * TS EN60670-24:2013-06 Kutular ve mahfazalar — Ev ve benzeri verlerdeki sabit elektrik
tesisatlarinda kullamlan elektriksel amagli yardimer donanim igin — Boliim 24: Koruma
diizenleri ve benzeri gug tiiketen diizenlere ait mahfazalar igin tzel kura...

Applied Standard/Method

Raporun Sayfa Sayisi P24 (4 sayfa ek)

Number of pages of the report

Aciklamalar ¢ Sadece Madde 8-13-14-16-18 deneyleri uygulanmigtir,
Remarks

Yukarida tanimlanan numune igin laboratuvarimizda yapilan muayene ve deneylerden OLUMLU sonug alinmg olup, 6lgiim
sonuglan miiteakip sayfalarda verilmistir.
The sample described above Passed the applied tests. The test results are given on the Jollowing pages.

¢SS
(;Q\\.Ir
hiir.*, ;Tarih Deney mlusu Kontrol Eden
% bSeal \°./ v Date Person of tests Reviewer .
Ol —— A
o o T S
Zﬂ.,,,}.o.,.lb Halit KURCENLI Safiye DEMIR

Tekniker Teknik Sef

Bu rapor, hazirlayan laboratuvann yaznl izni olmadan kismen kopyalanip gogaltilamaz. imzasiz ve miihiirsiz raporlar gegersizdir.

Bu rapor, sadece deneyi vapilan numune igin gegerlidir ve “Uriin Belgesi” yerine gegmez,
This test report shalf noi be reproduced other than in full except with the written permission of the laboratory. Test reports withous signature and seal are not valid
This test report represents only tested samplefs), and shall ot be used as Product © “errificare
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DENEY RAPORU
IEC 60670-24

Kutular ve mahfazalar — Ev ve benzeri yerlerdeki sabit elektrik tesisatlarinda
kullanilan elektriksel amagl yardimci donanim igin

Bolim 24: Koruma diizenleri ve benzeri gl tiiketen diizenlere ait mahfazalar icin
ozel kurallar

Raporno. ...+ 317781

Rapor tarihi ............ccocooovoii 27.10.2016

Toplam sayfa sayisi.................. 24+ 4 Ek

Talepeden.......................:  METAL KALIP SAN. VETIC.AS.

PO ocoiccissnaiviiimmivssnmemmonmmnnenes. . 1SHIIIEL Mith: Fevzi gakmak Cad. No:31 Kirag/Esenyurt/ISTANBUL

Deney spesifikasyonlan:

Standart ...........ccccccoooevviiiiierenen - |EC 60670-24- 2011 (Second Edition ) to be used in conjunction with
IEC60670-1: 2002 (First Edition) + A1:2011

Deney prosediirii .......................- CB

Standart disi deney metodu..........:  N/A

Test Report FormNo. ... - IEC60670_24B

Test Report Form(s) Originator.......: IMQ

Master TRF ..oz . Dated 2012-05

Copyright © 2004 EC System for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment
(ECEE), Geneva, Switzerland. All rights reserved.

Bu TRF, ticari amaglar diginda, ECEE’ ye bilgi verildigi siirece, kismen veya tamamen gogaltilabilir. Bu godaltmalardan dolayi
olusabilecek hata ve yaralanmalardan IECEE higbir sorumluluk kabul etmez.

Bu TRF |IECEE uyesi olmayanlar tarafindan kullanildiginda, IECEE / IEC logosu ve CB semasina atif rapordan
cikartiimalidir.

IECEE 02’ ye gére bu rapor, akredite edilmis bir CB test laboratuvar tarafindan imzalanmadikga ve milli
belgelendirme kurulusunun yayinladigi bir belgenin eki olmadikga, CB test raporu olarak kullanilamaz.

Deney numunesinin tanimi............: Siva Ustii Sigorta Kutusu
Marka...........ccccccoovvvececniivienn. - NILSON
Uretici.........ccccoouvuvrrrrrrrvrrniiiiocen. ;. METAL KALIP SAN. VE TIC. AS.
Model/Tip reference...................... 36’ Siva Ustli - 32441 036-32551036
Beyan degerleri............................... ;. Pde 38 W, 400 V, Il Sinifi, IP40, -25/+60 °C YALITKAN
Py IN
> K
/\‘\_‘;"1'
[ x{j: ™
£ [ s
TRF No. IEC60670 24B 2/24 \7,\,
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Deney prosediirii ve deney yeri:

X | CB Deney laboratuvar: TSE DKMB Elektroteknik Laboratuvari Gebze MadarlGgi
Deney yeri/adres..................._ . Cumbhuriyet Mah. 2258. Sok, Cayirova Tren Istasyonu Yani
Gebze / KOCAELI

AN
Deneyi yapan (isim + imza) ... :| Halit KURcENLiﬂ b Safiye DEMIR_<2——\ | (—

Onaylayan(isim + imza)...................... : | Hilmi AKDOGAN %(\

AR o

[J | Deney prosediirii: TMP
Deney yeri/ adres....................

Deneyi yapan (isim + imza)............ :

Onaylayan(isim + imza).............. -

[ | Deney prosediirii: WMT
Deney yeri/adres........................

Deneyi yapan (isim + imza).............. :
Tanikhk eden(isim + imza) ................:
Onaylayan(isim + imza).................:

[] | Deney prosediirii: SMT

Deney yeri/adres...............................:
Deneyi yapan (isim + imza)...............:
Onaylayan(isim + imza).................:
Supervised by (isim + imza) ... :

TRF No. IEC60670 24B 3/24
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@ TSE DENEY ve KALIBRASYON MERKEZI BASKANLIGI ELEKTROTEKNIK LABORATUVARI 317781/10-16

Eklerin listesi (herbir ekin toplam sayfa sayisi ile birlikte):

Deney 6zeti:
Numune model no: Yapilan deney (Deney adi ve maddesi):
NILSON 36'li Siva Ustii Madde 8-13-14-16-18

Ulusal farkhililara uyum ézeti
Adreslenmis iilkelerin listesi

&4 Bu iiriin TS EN 60670-24:2013-06 Kutular ve Mahfazalar sartlarini saglar.

Isaretieme plakasinin kopyasi

el -

TRF No. [EC60670 24B 4/24
LAB-D-FR-36/01.09.2016-1
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Deney numunesinin ézellikleri

7.1 Malzemenin niteligi X 711 Yaltkan

(0712  Metal

(J71.3 Biresik

7.2 Montaj metodu Cl724 Siva alti, siva igi veya gémiilii

O 7.21.1  Yanici olmayan duvarlar,tavanlar veya dosemeler
O 7.2.1.2  Yanabilir duvarlar tavanlar veya dosemeler

N 7.21.3 Bosluklu duvarlar, bosluklu tavaniar veya bosluklu
dosemeler veya mobilya

7.22  Swva isti montaj
X 7.2.2.1  Yanici olmayan duvarlar, tavanlar, désemeler veya mobilya
[l 7.2.22 Yanabilir duvarlar, tavaniar, dogemeler veya mobilya

B 7.2.3  Yerlestirme:

O 7.2.3.1 Dokiim islemi sirasinda beton igerisine montaj igin uygun

(Madde 7.6)
% 7.2.3.2 Beton igerisi harig tiim montaj tipleri igin uygun
7.3 Girig (Cikis) tipleri 731 Sabit tesisatlarda kullanilan kilifli kablolar igin girigleri olan

[J 7.32  Biikiigen kablolar igin girileri olan

(0 7.33  Diiz veya oluklu borular igin girisleri olan

[J 7.34  Disli borular igin girisleri olan

(J 735 Diger tip iletkenler/ kablolar veya borular icin girisleri olan
(J7.36  Acikiigi olan

K737 Girigleri olmayan: Giris agikliklar montaj sirasinda yapilanlar

7.4 Sikistirma diizenleri 741 Kablo tutuculu
[J 742  Kablo tesbit elemanl
(] 7.43  Bikiigen borular igin sikistrma diizeni olan

X 744  Sikistirma diizeni olmayan

7.5 Montaj sirasinda en (0751 -5°Cto+60°C
dislk ve en yiiksek
sm?'::kllklar d [J752 -15°C to +60 °C

X 753 -25°Cto+60°C

7.6 |Dokiim iglemi siiresinde [[X] 7.61  +60 °C
en blytk sicakliklar (1762 +90°C

T Madde 7.2.1.3'e gére (] z7a Sinif Ha

oyuklu duvarlar ile . .
ban:rleﬁ igin ktlnular Ve 773 Oyuklu duvarlara monte edilen bélimierin koruma derecesine gére:

mahfazalar 1P20

il 7.7.3. >IP2X
2

7.8 Donanimi kutulara tespit (] 7.8.1 Vidalarla birlikte temin edilen kutular
etmek icin diizenler
[J 7.8.2  vidalarin takiimasi amaglanan kutular

[J 7.8.3 Kancalarin takilmas amaglanan kutular

[J 7.8.4 Diger diizenlerin takiimas: amaglanan kutular

TRF No. IEC60670 24B 5/24
LAB-D-FR-36/01.09.2016-1
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7.101 |Bos mahfaza B 7.101.1 GP mahfaza:
(J 7.101.2 PD mahfaza
7.102 |Basit mahfaza [] 7.102.1 GP mahfaza
[J 7.102.2 PD mahfaza J

Muhtemel deney hiikiimleri:

Bu deney bu numuneye uygulanmaz..............._ - ~(UYGULANMAZ)
Deney sonucu uygundur.................oooo . G (Gegti)

Deney sonucu uygun ORI ..covoscsiisnsccssssninisa 3 K (Kaldi)
I

Deney numunesinin alinma tarihi................_._ : 23.03.2016

Deneylerin yapildigi tarihler..............................._ : 26.09.2016 - 27.10.2016

Genel uyarilar:

Bu raporda sunulan biitiin deney sonuglari yalnizca deneyden gegirilen Urdn ile ilgilidir.
Bu rapor, deney laboratuvarinin yazili onayi olmadan kismen gogaltilamaz.

" agiklamaya bakiniz” ifadesiyle, raporun ekinde sunulan agiklamaya atif yapiimaktadir.

“ ekli tabloya bakiniz" ifadesiyle, raporun ekinde sunulan tabloya atif yapiimaktadir.

Bu raporda ondalik ayirici olarak X virgil / [] nokta kullaniimigtir

Manufacturer’s Declaration per sub-clause 6.2.5 of IECEE 02:

The application for obtaining a CB Test Certificate
includes more than one factory location and a
declaration from the Manufacturer stating that the
sample(s) submitted for evaluation is (are)
representative of the products from each factory
has been provided ... " i{[CJ Yes [] Not applicable

When differences exist; they shall be identified in the General product information section.

Fabrika(lar)in adi ve adresi:

Genel iiriin bilgileri:

TRF No. IEC60670 24B 6/24
LAB-D-FR-36/01.09.2016-1
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ISARETLEME
8.1 Govde koruma mahfazalar asagidaki bilgilerle isaretiemeli:

a) Imalatgi veya sorumlu saticinin adl, ticari markasi G
veya marka isareti................cocooroooo ;

b) IP > 3X ve/veya IP > X0, . |IP40 G

@

IP kodu mahfazanin disina isaretlenmeli

IP derecesi kapi veya kapak aglldiktan sonra de G
devam ediyorsa, IP kodunun kapi veya kapak
aclldiktan sonra goriilebilir olmasina izin verilir

Minimum IP20 korumasi, kapi acgikkken de -
sadlaniyorsa, IP kodunun kapinin arkasina
isaretlenmesine izin verilir.

c) toplam yalitim icin sembol(uygulanabilirse)... ..: --

d) ) tip tasarimi, referans numarasi veya katalog G
numarasi

e) sadece notr baglantis icin amaglanan baglanti G
ucunun N harfiile isaretlenmesi......................:

f) koruyucu iletken baglanacak baglanti ucunun
topraklama sembolii ile isaretlenmesi.............. .-

@

g) beyan gerilimi (V) .......c..oooooooooo ' |400v

h) beyan akimi (7.101.2 ve 7.102.2'deki mahfazalar):

OIOo

i) standart referans numarasi...........................__ :

J) 90°C olmasi durumunda ingaat islemleri -
sirasindaki en yiiksek sicaklik ................................ :

k) Madde 7.3.7'ye gére siniflandirilan kutular ve
mahfazalar igin montaj sirasinda yapilabilen giriglerle
ilgili gerekli bilgiler......................cocooovrimmes, :

1) GP mahfazalar igin en bilyiik gii¢ dagitma G
yetenegi (7.101.1ve 7.102.2)..........................:

m) Madde 7.7'ye gére siniflandirilan mahfazalar --
i¢in i¢i bos duvarlarda kullanabilirlik,

n) Varsa karsilik gelen boyut foyii. -

p) Asagidaki isaretler; .

-Madde 7.101.1 ve Madde 7.102.1'e gére -
siniflandirilan mahfazalar igin “GP” isareti

-Madde 7.101.2 ve Madde 7.102.2'e gére -
siniflandirilan mahfazalar igin “PD” isareti

TRF No. IEC60670 24B 7/24
LAB-D-FR-36/01.09.2016-1
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8.2

Isaretleme dayanikii ve okunabiiir olmalidir

15 saniye suyla ve 15 saniye petrol ispirtosu ile
ovularak isaretlemenin dayaniklilik deneyi

Deneyden sonra: isaretleme hala okunabilir
olmalidrr,

8.101

Kullanma talimat velveya dékiimanlarda istenen bilgiler

Amaglanan koruma derecesini elde etmek igin
kullanilacak vasitalarla ilgili uygun bilgileri
saglamall,

Uretici, montaj icin gerekii talimatlari vermeli

-Madde 7.101.1 ve Madde 7.102.1'e gore
siniflandirilan mahfazalar i¢in imalatgi, mahfaza ile
birlikte verilen dokiimanlara tesis icin gereken
talimatlar

-Madde 7.101.2 ve Madde 7.102.2'ye gore
siniflandirilan mahfazalar i¢in imalatgi, mahfaza ile
birlikte verilen dokiimanlara uygun montaj ortamina
gore tesis icin gereken talimatlar:

BOYUTLAR

Kutular ve mahfazalar, varsa, standard foylere

uygun olmalidir...............oooveoeeeeo Eke bakiniz

10

ELEKTRIK CARPMASINA KARSI KORUMA

Kutular ve mahfazalar, imalatgi talimatlarina
uygun olarak normal kullanimdaki gibi
yerlestirilip monte edildiginde:Gerilimli
bélimlere erisilememelidir.

Mahfazalar, IEC 61032'ye gére 20 N'luk bir
kuvvetle en az 1 dakika uygulanan 11 nolu
deney sondasi ile deneyden gegiriimeli

Madde 7.1.1 ve Madde 7.1.3e gore,
termoplastik veya elastomerik malzemeden
yapilan boltimleri olan tim mahfazalar, |IEC
61032'deki 11 nolu deney sondasinin ucu ile
dogrudan uygulanan bir kuvvete 35 °C + 2
°C'de 1 dakika siireyle tabi tutulmal

10.101

Mahfazalar, imalatginin talimatinda
gosterilen gerekli vasitalarla tamamlanmig
olarak ve varsa pencere agikhgi/agikliklari
imalatg! tarafindan teslim edilen kér tapalar
vel/veya imalatg tarafindan belirtilen driin
numuneleriyle tamamen doldurulmus olarak
deneye tabi tutulur.

Mahfazalar normal kullanimdaki gibi
yerlestirilip monte edildiginde IP > XXC'ye
sahip olmali

Toplam yalitimli mahfazalar, normal kullanimdaki gibi yerlestirilip monte edildiginde:

TRF No. IEC60670 24B 8/24
LAB-D-FR-36/01.09.2016-1
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a) yalitkan malzemedeki gémme cihazlarin
tamamini kaplamal;

b) iletken béliimler tarafindan delinen bélim
olmamali

¢) koruyucu devreye bagli iletken bolim
(plaka, kapak veya cergeve gibi) olmamal

Mahfazalar, IEC 61032'ye uygun C deney
sondasiyla 3 N'luk bir kuvvet 1 min slireyle
uygulanarak deneye tabi tutulmals

Termoplastik ve elastomerik malzemeler Madde 7.1.1 ve 7.1 .3'ye gore, IEC 61032,

C deney probu ile (35+2) °C'de ilave deneyde

n gegirilir:

- yalitkan malzemenin zayiflayarak giivenligin
bozulabildigi, membranlar ve benzerleri
digindaki tim yerlere 3N

- kirilarak agilan deliklere 3 N

1

TOPRAKLAMA DUZENLERI

1.1

Agikta iletken bolimleri bulunan kutular ve mah

fazalar

- Dusuk direngli topraklama duzenleri ile
donatiimalidir.

- bu tur bir topraklama diizenine uygun
tertibatlara sahip olmalidir.

Topraklama diizenleri, asagidakilere uygun bir sekilde olmail:

-kolayca erisilebilir olmal ve

-bir donanimin gikariimasi, topraklama
surekliligini bozmamali ve

-GIkarilabilir kapagin bir balimii olmamall

Direng < 0,05 O e

11.2

7.7.2'ye gére siniflandirilan kutular ve mahfazal

ar (Sinif Hb)

11.3

7.1.2'ye gore yanlari gikarilabilen kutular ve
mahfazalar

Ayrilabilir bollimler arasindaki elektriksel
baglantilar en az bir vidal| baglanti icerecek

sekilde yapilmall.

11.4

Toprak baglant uglari

Toprak baglanti uglarinin digleri bozulmamal.

Deney boyunca: Hasar olmamal

Bakiniz ekli gizelge11.4

Toplam yalitim igin kullaniimasi amaglanan
mahfazalar harig, mahfazanin tiim iletken
bolumleri ayri ayri veya gruplar halinde
koruyucu devre baglanti uglarina baglanmis
olmall.

Direng < 0,05 Q ().

12

YAPILIS

TRF No. IEC60670 24B 9/24
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Kutular ve mahfazalar keskin kenarlar -
icermemeli

Kutu veya kapagin i¢ ve dis ylizeyleri asagidaki dzelliklere sahip olmal:: -
- Soyulma, katlara ayrilma olmamali = =

- kaygan, kabarciksiz, catlaksiz olmali - --

121 Menteseli kapakiar, kapaklar veya kapak levhalar veya bunlarin bélimleri -

Elektrik carpmasina kars! koruma saglamasi amaclanan menteseli ==
kapaklar,kapaklar veya kapak levhalari veya buniarin bolimleri:

- etkin bir sekilde yerine sabitlenmelidir =

- sadece bir alet veya anahtar yardimiyla -
yerlerinden gikarilabilmeli

122 Bosaltma delikleri -

Koruma derecesi, IPX1'den IP X6'ya kadar -
olan siva ustii ve siva i¢i montaj mahfazalari,
¢ap! 5 mm olan, ya da genisligi veya boyu en
az 3 mm olan 20 mm? alanl| bir bosaltma
deligi agilabilecek sekilde tasarimlanmal

Bosaltma deliklerinin etkin olmasi --

12.3 Mahfazalarin montaji -~

Mahfazalarda, montaj metoduna uygun -
baglantisi igin diizenekler bulunmall (7.2)

Dahili tespit diizenlerinin iletken bollimleri -
tespit dlizeni yuvasinin en biyik genisliginin
en azindan %10'u kadar, tespit diizeninin
tepesi Gizerine tasan yalitkan ile cevrelenecek
sekilde imal edilmelidir (MM) i 10%0of mm=>= mm

124 Blk{lgen kablolar igin girigleri bulunan mahfaza ve kutular -

Madde 7.3.2'ye gére siniflandirilan, kutulara -
ve mahfazalara saglanan giriglere (cikiglar),
biikiilgen kablolar kolaylikla monte edilebilmeli
ve

- biikiilgen kordonun girdigi yerde hasar -
olmamali, veya

- mahfaza kullanilabilir durumda olmamali -

12,5 Biikilgen kablolar igin girigleri olan kutular ve mahfazalar -

Madde 7.3.2'den bagka Madde 7.3'e gore =
siniflandirilan girig agikliklari asagidakilere
imkan saglamalidir:

- bir boru veya uygun bir baglanti, ve/veya -

- kablonun koruyucu kilifi -

Boru girisleri igin girig acikhg: -

TRF No. [EC60670 24B 10/24
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- IEC 60423 vel/veya IEC 60981'deki sartlara
uygun boyutlardaki borularin veya bu
boyutlarin birlesimi ile elde edilen borularin
girisi igin uygun olmalidir.

- birden fazla girig agikligi varsa bunlardan
en az ikisi uygun olmalidir

12.6

Kablo tespit elemani(lari) olan kutular ve mahfazalar

Madde 7.4.2 ‘ye gore kutularin ve
mahfazalarin sikigtirma duzenleri, iletkenlerin
baglantisi gerilmelerden serbest kalacak
sekilde olmalidir

Gerilmelerden serbest kalinmasina ve
bikulmelerin 6nlenmesine nasil etki
edilebileceginin amaglandig acikga
belirtiimelidir

Kablo tespit elemanlar::

- farkl tiplerdeki biikiilgen kablolara uygun,

- tespit elemanin en az bir bélimi, kutunun
bilesen boliimlerinden biri ile ayriimaz
durumda olacak veya siirekli olarak
sabitlenecek sekilde imal edilmis,

- yalitkan malzemeden yapilmig veya metal
bolimlere sabitienen bir yalitkan astarla
donatiimis,

Kablo tespit elemanina normal kullanimdaki gibi asagida belirtilenler uygulanir:

- Biikiilgen kablolarin dig boyutlari (mm):

mm

- Sikigtirma vidalari Cizelge 4'te belirtilen
dondirme momentinin 2/3'ne esit bir
momentle sikistirilir (Nm):

- Kablo salmastralari Cizelge 5'te belirtilen
déndirme momentine esit bir momentle
sikistirilir;

Cizelge 3'te belirtilen kuvvetle kabloyu
numune igerisine 1 mm'den fazla sokmak
mimkin olmamalidir 3 (N):

- Cizelge 3'te belirtildigi gibi 1 saniye sire ile
50 defa cekme kuvveti uygulanir

- Cizelge 3'te belirtilen moment (15 + 1) saniye
uygulanir

Deneyden sonra: yerdegistirme < 2 mm (mm)

Kablo tespit elemani hasarlanmamali

127

Kablo tutucu diizenleri olan kutular ve mahfazalar

Madde 7.4.1’e gére siniflandirilan kablo tutucu
diizenleri, kabloyu yerinde tutumalidir.

7.5.2 veya 7.5.3'e gore siniflandirilan kutular
ve mahfazalar sirasiyla (-15 £ 2) °C ve (-15 +
2) °C 'de deneyden gegirilir.

Imalatg talimatlarinda belirtildigi gibi en bilyiik anma kesit alanii kablo baglanarak
(20 £ 1) N'luk bir eksenel kuvvet 1 dakika boyunca uygulanir:
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Kablo tipi/en biyiik anma kesit alani(mm?):

Deneyden sonra: yerdegistirme < 3 mm (mm):

Kablo tipi/en biiyiik anma kesit alani(mm?):

Deneyden sonra: yerdegistirme < 3 mm (mm):

12.8

Mekanik darbe ile ¢ikariimas; amaglanan kirilarak agilan delikler (¢ikiglar)

12.8.1

Genel olarak

Kirllarak agilan delikleri (¢ikiglar) kutuya hasar
vermeden gikarmak miimkiin olmalidir.

Kablolar igin kullanilan kirilarak agllan

deliklerde: (gikislar) yonga veya ¢apaklar
olmamalidir

Borular ve/ veya kademeli rakor veya
membran ile birlikte kullanilan, kirilarak acgilan
deliklerde (gikiglar): yonga ve gapaklar dikkate
alinmaz

kullanilir,

Madde 7.1.2'ye uygun kutu veya mahfazanin, agik olan kirilarak acilan deliklerini
(¢ikislar) kapatmak icin kilitsomunu kullaniimadan bosluk tikayici vida benzeri aparat

- yerinden g¢ikmamali ve

- etkisi zayiflamamall

- kirilarak agilan deliklerin tim sartlarini
saglamal.

12.8.2

Kirllarak agilan delik tutuculars

uclu madrel kullanilarak deneyden gegirilir:

Montajdan sonra kirilarak acilan delikleri olan kutular ve mahfazalar 6 mm capl diz

-canli bélimlere erisme saglayan bolumlere
(30 £ 1) N'luk bir kuvvet, (15 + 1) s sireyle

uygulanir

- canli bolimlere erisme sadlayan bolumlere
(40 £ 1) N'luk bir kuvvet, (60 + 1) s siireyle

uygulanir

Gok asamali kirilarak agilan deliklerin
kullaniidig kutularda, en kiglk kuvvet

uygulanir.

Deney sirasinda: kirilarak acilan delik yerinde
kalmalidir

Deneyden 1 saat sonra: mahfazamn koruma
derecesi degismemelidir

12.8.3

Kirilarak agilan deligin ¢ikariimasi

¢ikarnimasi, sartlandirma olmaksizin:

Kirllarak agilan delikler imalatei tarafindan belirtildigi gibi bir alet yardimi ile

Deney sirasinda: gok agamali deliklerde, daha
blyiik agamali delik yerinde higbir yer
degistirme olmamalidir.

Deney sonucunda: keskin kenar ve hasar
olmamalidir.

Madde 7.5'deki minimum sicaklikta 5 saat + 10 dakika boyunca sartlandirildiktan
sonra, Kirilarak agilan delikler imalatgi tarafindan belirtildigi gibi bir alet yardimi ile
¢ikariimasi (Madde 7.1.1 veya Madde 7.1 .3'ye uygun mahfaza ve kutular)
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Deney sicakigi (°C)......ccoovwrv

Deney sirasinda: ¢ok agamali deliklerde, daha
blylk asamali delik yerinde higbir yer
degistirme olmamalidir.

Deney sonucunda: keskin kenar ve hasar
olmamalidrr.

12.8.4

Kirilarak agilan delikleri cevreleyen ylizeyler

Kirllarak agilan delikler diiz ylzeyde olmali

12.9

Vidali tespit sekillleri

Tespit diizeni mekanik zorlamalara -
dayanmalidir

Yalitkan malzemeden yapiimis, sabitleme -

araglarinin disindaki, standart olmayan digli

vidalar, Ureticinin talimatlarina gore deneyden
irilir.

Dis agan veya dis kesen vidalar, yalnizca -
monte ediimesi amaglanan parga verilmisse,
mekanik tertibatlar icin kullaniimalidir

Vidalarin mekanik dayaniminin dogrulanmasi | Bakiniz ekli tablo 12.9

12.10

7.2.1.1 ve 7.2.1.2'e gore siniflandirilan kutularin ve donanimin tespit diizenleri

Oyuklu duvarlar igin olan kutu veya
mahfazalar haricindekiler icin temin edilen
sabitleme araglari........................

Mahfaza veya kutu ile birlikte vide veriimemesi
durumunda, reticinin talimatiarina gore
yapilir,

Vidalar, ilave mekanik destekler veya tasarim
ozellikleri, uygun sabitleme araglari olarak
kabul edilebilir.

Blok, asagidaki malzemelerle dolduruimus
s T ———— R

Sekil 23'de tarif edilen yardimci cihaz
numuneye monte edilir ve vida gizelge 4'de
verilenin 2/3'line esdeger bir tork ile sikilir ........

Deneyden sonra, Sekil Z3'e gére,numunenin
montaj blokuna gore yer degistirmesi < 0,5
mm

12.11

Madde 7.7.1’e gére siniflandirilan kutular ve mahfazalar (Class Ha)

Madde 7.7.1'e gére siniflandirilan, bosluklu
duvarlarda kullanilacak kutularda ve
mahfazalarda, kutuyu ve mahfazayi bosluklu
duvarlara tespit etmek igin uygun dizenler
bulunmalidir.

1212

Madde 7.7.2'ye gére siniflandirilan kutular ve mahfazalar (Class Hb)

12.13

Kablo salmastra girisi

Tork testi: metal gubul ile temin edilen salmastralar, Cizelge 10'da belirtilen bir tork
ile 1 dakika + 5 saniye boyunca, 10 defa sikistirilir ve gevsetilir.
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- deney gubugunun gapi ) isiisiiniommenns

- malzemenin tipi (metal / yalitkan)....................

=tork (NM)

Deneyden sonra: hasar olmamasi

12.14

Borular igin girigleri (¢ikislarr) veya agikliklari olan kutular ve mahfazalar

Madde 7.3.4’e gére siniflandirilan kutular ve
mahfazalar ve Madde 7.3.6'da belirtilen konik
agikliklar Madde 12.14.1, Madde12.14.2 ve
Madde 12.14.3'teki deneylere dayanmalidir.

Madde 7.4.3'e gére siniflandirilan kutular ve
mahfazalar Madde 12.14.1 ve Madde
12.14.2'de deneyler dayanmali

12141

Borular igin giris agikliklar olan mahfazalar: en kigik boyutlu boru pargasina (100
2) N'luk bir kuvvetle 1 dakika + 5 saniye sire ile bastirilir

Deney sirasinda: borunun kutu icerisine daha
fazla girigi miimkiin olmamalidir

12.14.2

Madde 12.14.1’e gére yapilan deneyden sonra ¢ekme deneyi: En kiigiik boyutiu
boru (20 + 2) N'luk bir gekme kuvvetiyle 1 dakika siire ile eksenel olarak yiklenmesi

Deney sirasinda: boru, mahfazanin giris
agikligindan dolayl gevsememeli.

12143

Girig agikliiginin biikiilme gerilmesine karsi dayanikliligi: Bir parca boru (100 * 2)
N'luk bir sikistirilabilir bir kuvvetle giris acikhiginin icerisine sokulmali ve 3Nm'lik bir
biikkme momenti ile yiiklenerek deney (60 + 2) ° ‘lik bir aralikla alti farkl yonde
yapilmalidir.

Deney sirasinda: giris aclikliginda, gevseme
veya hasar olmamali ve boru, giris acikhiginda
kalmali.

1215

Kutu ve mahfazalarin ig hacmi

Kutu veya mahfazanin ve her bir béliimiin ic
hacmi lgulur

Kutunun yada mahfazanin hacmini arttirmak igin yapilmis bir yan hava
boslugunun / oyugun hacmi, bu yan hava bosluguna agilan agikhigin en kiigiik
boyutundan daha biiyiik olmamak sartiyla bu boslugun derinligi kullanilarak
hesaplanir.

Olgme silindirinde,nce ve sonra suyun
hacmi ol¢llir ve kutunun hacmi hesaplanrr. ...

12.101

Oyuklu duvarlarda kullanilacak mahfazalar,
kablolari veya cihazlari yerinde tutmak icin
donanimlara sahip olmali

12.102

Mahfazalar, imalatgi tarafindan belirtilen
yardimei donanimlarin (tamamen donatilan)
guvenli bir sekilde montajina ve baglantisina
izin vermek igin yeteri kadar bosluga sahip
olmalidir.

13

YASLANMAYA, KATI CiSIMLERIN VE SUYUN ZARARLI GIRISINE KARSI
KORUMAYA DAYANIKLILIK
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13.1 Yaslanmaya karsi dayaniklilik

13.1.1 Yalitkan ve kompozit kutular ve mahfazalar, sizdirmazlik malzemeleri, kademeli
rakor ve degistirilebilir membranlar, (70 + 2) °C'lik bir 1si kabini iginde (168 + 4) saat
boyunca tutulur, sonra (96 + 4) saat siireyle oda sicakliginda tutulur.

Salmastralar Madde 12.13'te belirtilen
deneyde uygulanan déndirme momentinin
ucte ikisine esit bir dondiirme momenti ile
sikilir (NmY) oo
Daha bliyiik tork degeri, gerektiginde Uretici
tarafindan belirtilir (Nm) ...................

Deneyden sonra: zararli bigim bozulmasi veya G
benzer hasarlar gériilmemelidir

13.1.2 Giris agikliklarindaki kademeli rakor ve giris -
membranlari ile koruyucu membranlar,
guvenli olarak tespit edilmeli ve normal
kullanimda olusan mekanik ve isil
zorlamalarla yerinden gikmamalidir

Numuneler Madde 13.1.1'de belirtildigi gibi 1sitma hiicresinde (40£2)°C'de 2 -
saat +15 dakika siire ile bekletilir

Bu stireden hemen sonra IEC 61032'ye gore -
11 nolu deney sondasinin ucu ile (30-2) N
‘luk bir kuvvet, kademeli rakor velveya
membranlarin gesitli bélimlerine (5+1)
saniye sure ile uygulanir Deney sirasinda:
kademeli rakor ve/veya membranlarda, canli
bollimleri erisilebilir duruma getirebilecek
herhangi bir hasar bulunmamali.

Eksenel gekmeye maruz kalabilecek kademeli -
rakor ve/veya membranlar: (30 -2) N'luk bir
eksenel kuvvetin (5 + 1) saniye boyunca
uygulanmasi. Deney sirasinda: kademeli
rakor ve/veya membranlarda, canli bolimleri
erisilebilir duruma getirebilecek herhangi bir
hasar bulunmamall.

Herhangi bir isleme tabi tutulmamisg, kademeli -
rakor ve membranlarla donatiimis ayni
mahfazalar lzerinde tekrarlanmas:

Deneyden sonra: zarali bigim bozulmasi, -
catlama ve benzer hasarlar olmamal.

13.1.3 Madde 7.5.2 ve Madde 7.5.3'e gore -
siniflandirilan, kutularin ve mahfazalarin giris
agikliklarindaki kademeli rakor ile giris
membranlari: ortam sicakliginin dismesi
durumunda, kablolarin girigine izin vermeli.

Mahfazaya, herhangi bir yaslandirma islemine tabi tutulmam s, kademeli rakor -
velveya membranlar takilarak, 2 saat sureyle buzdolabinda tutulur.

Deney sicakligi (°C) : —

Sartlandirmadan hemen sonra: korlestirilmig -
herhangi bir kademeli rakor ile giris
membranlarinin delinmesi ve kablolarin
sokulmasi mimkiin olmalidir
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Deneyden sonra: zararl hicbir bigim
bozulmasi, gatlama veya benzer hasarlar
goriimemelidir

13.2

Kati cisimlerin girigine karsi koruma

Mahfazalar, beyan edilen IP kodu ile uygun
olacak sekilde, en az IP 3X koruma

derecesini saglamali: P40

Normal kullanim sirasinda bir alet
kullaniimaksizin agilabilecek bir kapi veya
menteseli kapadi bulunan mahfaza olmas;
durumunda IP20'lik en kiguk derece kapi
veya menteseli kapak agildiktan sonra
surdiriimelidir

Mahfazalar, imalatginin talimatlarina gore, vidali salmastra veya kademeli
rakorlari ile monte edilmis kablolari ile normal kullanimdaki gibi monte edilir:

- kablo tipi, en kiigiik anma kesit alan (mm3)..

- kablo tipi, en kiigiik anma kesit alani (mm3)..

Vidall salmastra veya kademeli rakorlari olan mahfazalar, imalatg tarafindan

belirtildigi gibi, boru ile donatilir.

- en kiiglik gap veya boyut IV s cassssninicniss

- en blyiik ¢ap veya boyut [{31]7:) ST

Kutunun kapagi veya kapak levhasindaki
tespit vidalari, Madde 12.9'daki deneyde
kullanilan Cizelge 4'te belirtilen degerlerin
2/3'Une esit bir déndiirme momenti ile sikilir
L)) T

Imaltgi tarafindan belirtiimesi durumunda,
daha blyiik tork degerleri uygulanabilir. (Nm)

- IP5X: deney IEC 60529, kategori 2'ye uygun
olarak, varsa bosaltma delikleri aclimadan
yapilir.

- IP<4X: deney probu bosaltma delikleri
haricinde herhangi bir delikten gegmemelidir

- IP<4X: deney probu bosaltma deliklerine
uygulandiginda gerilimli bolimlere
erigilememelidir

- IP5X: toz tiim i yiizeyi kaplamamalidir

- IP6X: kutu veya mahfaza igerisine toz
girmemelidir

13.3

Suyun zararli girigine karsi koruma

13.3.1

IP X0'dan daha yiiksek koruma dereceli
mahfazalar, belirtilen IP koduna uygun olarak
suyun zararl girisine karsi koruma
BAMAMANGI ..uiisin s

..| IP40

Mahfaza boyutlari: referans diiziem S (m?)/
ke L S
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Siva Ustil, siva alt) Veya siva i¢i mahfazalara, IEC 60529'daki uygun deneyler
asagidaki deney sartlarinda uygulanir;

- madde 13.3.2 ve 13.3.3%e gore, boyut S <
0,04 m? veya cevre < 0.8 m

- madde 13.3.2 ve 13.3.4% gbre, boyut S
> 0,04 m? ve gevre > 0,8 m according to

Vidali salmastralari veya kademeli rakorlari olan mahfazalar, imalatgi tarafindan
belirtilen kablolar ile donatiimalidir:

- kablo tipi, en kiigiik anma kesit alani (mm?)

- kablo tipi, en biiyiik anma kesit alani (mm?)

Vidali salmastralari veya kademeli rakorlari olan mahfazalar, imalatgi tarafindan
belirtilen borular ile donatiimalidir::

- en kicik gap veya boyut (MM) oo,

- en biyik gap veya boyut (MM) .

Kutu kapagi veya kapak levhasindaki tespit
vidalari, Madde 12,9'da deneyde kullanilan,
Cizelge 4'te verilen degerlerin 2/3'line esit bir
dondirme momenti ile sikilir (Nm).oooi,

13.3.2

Siva st mahfazalar, normal kullanimdaki
gibi monte edilir.

Siva alti ve siva igi mahfazalar bir deney duvarina tespit edilir:

- imalatginin talimatlarina gore

- sekil 5'e gore

Mahfazalar, Uretici tarafindan beyan edilen ,en
blyiik ve en kiigiik kesit alanli iletkenlere
sahip kablolar ile donatilir. ...

IPX3 ve IPX4 mahfazalar: IEC 60529'deki
salinim yapan tiipiin (Sekil 4) veya puskirtme
memesinin (Sekil 5) kullaniimasi......................

13.3.3

Deneyden hemen sonra mahfaza icerisinde
0,2 ml x S (cm?)'den fazla su olmamalidir (ml)..

Deneyin tamamlanmasindan sonra 5 dakika
icinde Madde 14.3'de belirtilen elektrik
dayanim deneyine dayanmalidir

13.34

Deneyden hemen sonra gosterge kagidi hala
kuru kalmalidir.

14

YALITIM DIRENCI VE ELEKTRIK DAYANIM

14.1

Madde 7.1.1 ve Madde 7.1.3%e gore
siniflandirilan mahfazalarin yalitim direnci ve
elektriksel dayanimi yeterli olmali.

Numuneler ,bagil nemi %91 ile%95 sicakligr 20 °C ile 30 °C arasinda olan
sogutma hiicresinde asagidaki siirelerde tutulur:

- IPXO0 olarak siniflandirilan mahfazalar 2 glin
(48 saat)
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- IPX0'dan biiyiik korumasi olan mahfazalar -
7 glin (168 saat)

Bu islemden sonra hicbir hasar G
gorilmemelidir.

14.2 500 V d.c.gerilim uygulanmasindan 1 dak. G
Sonra dlgiilen yalitim direnci Cizelge 14.2'ye bakiniz

14.3 Elektriksel dayanim: 1 dak. sureyle ac gerilim G
uygulanmasi Cizelge 14.3'ye bakiniz

18 MEKANIK DAYANIM

Kutular ve mahfazalar yeterli mekanik -
dayanimda olmalidir

15.1 Dusik sicaklikta vurma deneyi rm

Madde 7.2.3.1'e gére siniflandirilan beton igerisinde kullaniimasi amaglanan, -
metal olmayan kutularin ve mahfazalar: Sekil 8'de belirtilen vurma deney aparati
numune ile birlikte agagidaki sicakliktaki bir sogutucuda 2 saat + 15 dakika
sureyle tutulur

- Madde 7.5.1’e gére siniflandirilan -
mahfazalar ( -5 + 2) °C

- Madde 7.5.2'ye gére siniflandirilan =
mahfazalar ( -15 + 2) °C

- Madde 7.5.3'e gére siniflandirilan -
mahfazalar ( -25 + 2) °C

Numuneler lizerine 100mm yukseklikten, 1 -
kg'lik agirlik, 5 defa diglrildigine hasar

olmamal.
152 Sikistirma deneyi -
15.2.1 Numuneler sert diiz agactan iki levha arasina yerlestirilir, (500 + 5) N'luk bir -

kuvvetle 1 dakika + 5 saniya sireyle yliklenir.

Deneyden sonar: hasar ve sekil -
bozuklugu olmamali

15.2.2 Madde 7.7.2'ye gére siniflandirilan kutu ve mahfazalarin deneyleri inceleme E
asamasindadir.

15.3 Kutular ve mahfazalar igin darbe deneyi -

Numuneler, IEC 60068-2-75 (deney EHA)'da e
belirtildigi gibi darbe deney aparat ile 259 ga
esit bir kiitle ile darbelere tabi tutulur Cizelge 15.3'e bakiniz

Madde 7.5.2 ve Madde 7.5.3¢ gore siniflandirilan kutulara --

- Madde 7.5.2'ye gore siniflandirilan kutular, ™
it 1 i o ————————

- Madde 7.5.3' gore siniflandirilan kutular (- -
252 2)°C e,

Deneyden sonra: hasar olmamali -

15.101 PD mahfaza, beyan edilen kendi IK koduna
gore harici mekanik darbeye kars! koruma
derecesi saglamalidir.

TRF No. [EC60670 24B 18/24 F\%,
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16 ISIYA DAYANIKLILIK ]
16.1 Akim tasiyan béliimleri konumunda tutmasi gereken yalitkan malzemeden
bélimler

Akim tasiyan béliimleri ve/veya topraklama -
devresini konumunda tutmasi gereken

yalitkan malzemeden bélimler: IEC 60695-
10-2'ye gore bilya baski deneyi, (125 + 2) °C

sicaklikta, (60 +5) dakika slreyle Cizelge 16.1-16.2'e bakiniz
16.2 Akim tasiyan bélimleri konumunda tutmasi gerekmeyen yalitkan malzemeden
bélimler
Akim tagiyan bélimleri velveya topraklama G

devresini konumunda tutmas: gerekmeyen
yalitkan malzemeden béllimler, bunlarla
temasta olsalar bile Madde 16.1'e gore bilya
baski deneyine tabi tutulurlar, fakat (70+2)°C
sicaklikta Cizelge 16.1-16.2’e bakiniz

Madde 7.6.2'ye gére siniflandirilan siva -
altina monte edilen mahfazalarin yalitkan
malzemeden béliimlerine Madde 16.1'e gore
bilya baski deneyi yapilir, fakat (90 +2)°C

sicaklikta Cizelge 16.1-16.2'e bakiniz
16.3 Madde 7.7.2'ye gore siniflandirilan kutu ve mahfazalarin yalitkan béliimleri -
¥ YUZEYSEL KACAK YOLU UZUNLUKLARI, YALITMA ARALIKLARI VE —‘
SIZDIRMAZLIK BILESIGINDEN GEGEN UZAKLIKLAR
Yuzeysel kagak yolu uzuniuklarr, yalitma 5
araliklari ve sizdirmazlik bilesiginden
gegen uzakliklar, gizelgede gosterilen L
dederden daha kiiciik olmamalidir. Bakiniz ekli Gizelge 17
18 YALITKAN MALZEMENIN OLAGANDISI ISI VE YANMAYA KARSI
DAYANIKLILIGI
IEC 60695-2-11 Madde 4 ila Madde 10'a gore G
kizaran tel deneyi Cizelge 18'e bakiniz
19 YUZEYSEL KAGAKLARA KARSI DAYANIKLILIK
IPX0'dan daha yiiksek koruma dereceli -
kutular ve mahfazalarin canli bolimleri
konumunda tutan yalitkan malzemeden
bélimleri:PTI 175, 50 damla, IEC 60112'deki
A cozeltisi Gizelge 19'a bakiniz
20 KOROZYANA KARSI DAYANIKLILIK
TRF No. IEC60670 24B 19/24
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Deneyden gegirilecek bélimler, yag giderici bir maddeye (10 + 1) dakika siire ile
daldirilarak yaglar gikarilir. Amonyum kloriiriin sudaki %10 ¢ozeltisine (10 +1)
dakika siire ile daldirilir, Neme doymus bir hava ihtiva eden bir kutuya dakika +
1dakika stire ile yerlestilir (100 + 5) °C'luk sicakliktaki bir 1sitma hiicresinde (10 +
1) dakika sure ile kurutulur.

Hig bir pas izi gérilmemelidir -

21 ELEKTROMANYETIK UYUMLULUK (EMC)

Deney gerekli degildir. —

101 MAKSIMUM GUG HARCAMAS| KAPASITESININ DOGRULANMASI (Py)

Madde7.101.1 ve Madde 7.102.1'e gore olan -
mahfazalar, Madde 8.101'e gére beyan edilen
gug (Pge) harcamasi degerini saglamali. Gizelge 101’e bakiniz.

102 SICAKLIK ARTISININ DOGRULANMASI

Madde7.101.2 ve Madde 7.102.2'e gore olan o
mahfazalar, Uretici tarafindan beyan edilen en
agir konfigiirasyon ile donatildiginda, kabul

edilebilir bie sicaklik artigina sahip olmali. Cizelge 102'ye bakiniz.
14 CiZELGE: Topraklama baglanti uglarindaki vidalarin mekanik dayamklihg
Deneyden gegirilen bélim Vida disinin Sttun no4— Gizelge Uygulanan tork — Hasar
(6rnegin kapak tuttturma aparati) ¢api(mm) (0, 1, 1l or V) Cizelge 4 (Nm) | olmamal
llave bilgiler:
12.9 CIZELGE: vidalann mekanik dayaniklihg
Deneyden gegirilen bélim Vida disinin S(;tzlg"glo 4_ U{gé!iiglagf;tzrk U);gal.;:grl'na Hasar
(6rnegin kapak tuttturma aparatl) | ¢api (mm) (1,11, 1 or 1) (Nm) (5/10) olmamal
llave bilgiler:
14.2 CIZELGE: Yalitim direnci
Deney gerilimi uygulanan béliimler: olgiilen (MQ) istenen (MQ)
Dis plastic ylzey ile i¢ plastic ylizey 500 GQ 5 MQ
Kapak Dis plastik yiizey ile i¢ plastik ylizey 500 GQ 5 MQ
llave bilgiler:
14.3 CIZELGE: Elektriksel dayaniklilik
G 2 .« ! i Aatlama!delinm:‘_' N _
Deney gerilimi uygulanan béliimler: Deney gerilimi (V) {EveﬂHayﬂ?}_{% 1 T
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Dis plastic yiizey ile i¢ plastic yuzey 3750 H
Kapak Dis plastik yiizey ile ig plastik ylzey 3750 H
llave bilgiler:
15.3 CIZELGE: darbe deneyi
Gizelge 7'ye gore Bolin hasine tobia
deneyden gegirilen R RENRS KD Disme vyiiksekligi
bolimler vurma sayisi c;i$zelgg 3 (mm)g yorumlar
(A, B,C,D,E F,G) Cizelge 10
llave bilgiler:
16.1-16.2 |CiZELGE: yalitkan malzemelerin bilya baski deneyi
IZin verilen iz gap1 (MM) ..o <2mm —
Deneyden gegirilen bélim Deney sicakligi (°C) Iz gapt (mm)
Di s kapak kilit plastigi 70
Di s plastik kapak yiizey 70
Di s plastik kutu ylzeyi 70
llave bilgiler:
18 CIZELGE: kizaran tel deneyi
Gorllebilen
Malzoia Deney alev veya Alev ve | Ipek kagidin
Deneyden gegirilen bélim oy sicakligi | devam eden | parlama tutusmasi
(°C) kizarma stresi | (Evet/Hayir)
(Evet/Hayir)
Mahfaza Yiizeyi Termoplastik 650 H H
Kapak Mahfaza Yiizeyi Termoplastik 650 H H
llave bilgiler:
19 CIZELGE: yiizeysel kagaklara dayanililik
Bt atlama /
Deneyden gegirilen bolim | Malzeme tasarimi Dene{\%enhml delinme
(Evet/Hayir)
llave bilgiler:
101 CiZELGE: En biiyiik gii¢ dagitim kapasitesinin dogrulanmasi (Pde)

Model

En blylik gli¢ dagitim kapasitesi agagidaki sekilde dogrulanir:
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Madde 7.2.1 ve Madde 7.2.3% uygun mahfazalar

-Madde 7.2.1'e uygun mahfa

zalar, Ureticinin beyan
ettigi sekilde monte edielerek

-Madde 7.2.2'ye uygun mahfazalar en az 19 mm
kalinlikta siyah boyali kontrplak iizerine monte
edilerek

-Madde 7.2.3.1%e uygun mahfazalar beton bir duvar
icine monte edilerek

Beton igine olanlar digindaki montaj sartlari (uygun

Pde degeri ve montaj sartlari dékiimanlarda verilmeli.)

Rezistor(ler)in konumu (Sekil 103 /104 / 108)........:

Kullanilan
Isitma
resistor(lerin)in
sayisi

Olgiilen giig
dagitimi

(W)

Model- Madde Modiil sayisi

edilen giic

Beyan
(Pge) (W)

Olgiilen giig
dagitimi @
> Pa(Y/IN)

deformasyon

Hasar veya

olmamasi

llave bilgiler;

@ bir sonraki en kiigik ondalik sayiya yuvarlanmis deger

() kararl sartlar olustugunda erisilebilir en sicak bolimiin sicaklik yiikselmesi < 30 K

102 TABLE: Sicaklik artiginin dogrulanmasi

Sicaklik artii, agagidaki sekilde diizenlenmis bir mahfaza ile yapilir:

- Madde 7.2.1'e uygun mahfazalar, lreticinin
beyan ettigi sekilde

-Madde 7.2.3.1'e uygun mahfazalar beton bir duvar
igine monte edilerek

-Madde 7.2.2'ye uygun mahfazalar en az 19 mm
kalinlikta siyah boyali kontrplak izerine monte
edilerek

- beton igine olanlar disindaki montaj sekillleri
(dizeltme faktérii ve montaj sartlari dékiimanlarda

verilmeli)...............
Beyan akimi (A) e e I [ —
Numune, kendi beyan akim; (In) ile yiiklenir. Bu
akim, bu devrelerin her biri Cizelge 102'de
belirtildigi gibi beyan farklilik faktérii ile garpilan e
kendi beyan akim ile yiklenecek bigimde ¢ikis
devrelerinin miimkiin olan en kigiik sayisi arasinda _
dagitiimalidr. lout:
Olgiilen en biiyiik | . . :
il : . | 1zin verilen sicakhik
Erigilebilir dis mahfaziar ve kapaklar sicaklik {:}kselmasl yiikselmesi (K)
- = ACLE

ilave bilgiler:
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